Copyright Notice:

No part of this installation guide may be reproduced, transcribed, transmitted, or trans-
lated in any language, in any form or by any means, except duplication of documen-
tation by the purchaser for backup purpose, without written consent of ASRock Inc.
Products and corporate names appearing in this guide may or may not be registered
trademarks or copyrights of their respective companies, and are used only for identifica-
tion or explanation and to the owners’ benefit, without intent to infringe.

Disclaimer:

Specifications and information contained in this guide are furnished for informational
use only and subject to change without notice, and should not be constructed as a
commitment by ASRock. ASRock assumes no responsibility for any errors or omissions
that may appear in this guide.

With respect to the contents of this guide, ASRock does not provide warranty of any kind,
either expressed or implied, including but not limited to the implied warranties or
conditions of merchantability or fitness for a particular purpose. In no event shall
ASRock, its directors, officers, employees, or agents be liable for any indirect, special,
incidental, or consequential damages (including damages for loss of profits, loss of
business, loss of data, interruption of business and the like), even if ASRock has been
advised of the possibility of such damages arising from any defect or error in the guide
or product.

FS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the

following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.

CALIFORNIA, USA ONLY

The Lithium battery adopted on this motherboard contains Perchlorate, a toxic
substance controlled in Perchlorate Best Management Practices (BMP) regulations
passed by the California Legislature. When you discard the Lithium battery in
California, USA, please follow the related regulations in advance.

“Perchlorate Material-special handling may apply, see

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate”

ASRock Website: http://www.asrock.com

Published May 2010
Copyright©2010 ASRock INC. All rights reserved.
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USB_PWR2 Jumper

PS2_USB_PWR1 Jumper

ATX 12V Power Connector (ATX12V1)
CPU Fan Connector (CPU_FANL1)
Power Fan Connector (PWR_FANL1)
1156-Pin CPU Socket

2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots

(Dual Channel: DDR3_A2, DDR3_B2, Blue)
2 x 240-pin DDR3 DIMM Slots

(Dual Channel: DDR3_A1, DDR3_B1, White)
ATX Power Connector (ATXPWR1)
Chassis Fan Connector (CHA_FAN1)
Intel H55 Chipset

Third SATAIlI Connector (SATAII_3, Blue)
16Mb SPI Flash

Secondary SATAIl Connector (SATAII_2, Blue)

Primary SATAIl Connector (SATAII_1, Blue)
Fourth SATAIlI Connector (SATAII_4, Blue)
Fifth SATAIl Connector (SATAII_S5, Blue)

Chassis Speaker Header (SPEAKER 1, White)
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24 23 22 21 2019 18

Sixth SATAIl Connector (SATAII_6, Blue)
HDMI_SPDIF Header (HDMI_SPDIF1, White)
System Panel Header (PANEL1, White)
USB 2.0 Header (USB6_7, Blue)

Clear CMOS Jumper (CLRCMOSL)
USB 2.0 Header (USB8_9, Blue)

USB 2.0 Header (USB10_11, Blue)
USB_PWR3 Jumper

TPM Header (TPMS1)

Infrared Module Header (IR1)

Print Port Header (LPT1, White)
Chassis Intrusion Header (CI1)

COM Port Header (COM1)

PCI Slot (PCI2)

PCl Express 2.0 x1 Slot (PCIE2, White)
PCI Slot (PCI1)

PCl Express 2.0 x16 Slot (PCIEL, Blue)
Front Panel Audio Header
(HD_AUDIO1, White)
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I/O Panel
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* There are two LED next to the LAN port. Please refer to the table below for the LAN port LED
indications.

10

USB 2.0 Ports (USB45)
VGA/D-Sub Port

LAN RJ-45 Port

Line In (Light Blue)
Front Speaker (Lime)
Microphone (Pink)

9 8

7

7 USB 2.0 Ports (USBO01)
USB 2.0 Ports (USB23)

9 HDMI Port

10 VGA/DVI-D Port

11  PS/2 Keyboard Port (Purple)

LAN Port LED Indications

Activity/Link LED SPEED LED
Status Description Status Description
Off No Link Off 10Mbps connection
Blinking| Data Activity Orange | 100Mbps connection
On Link Green 1Gbps connection

ACT/LINK SPEED
LED LED

LAN Port

To enable Multi-Streaming function, you need to connect a front panel audio cable to the front
panel audio header. After restarting your computer, you will find “VIA HD Audio Deck” tool on
your system. Please follow below instructions according to the OS you install.

For Windows® XP / XP 64-bit OS:

Please click “VIA HD Audio Deck” icon | M

select “2 Channel” or “4 Channel”. Click “Power” to save your change.

=

For Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS:

Please click “VIA HD Audio Deck” icon

L

, and click “Speaker”. Then you are allowed to

p , and click “Advanced Options” on the left side

on the bottom. In “Advanced Options” screen, select “Independent Headphone”, and click
“OK” to save your change.

ASRock H55M-GE Motherboard
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1. Introduction

Thank you for purchasing ASRock H55M-GE motherboard, a reliable motherboard
produced under ASRock’s consistently stringent quality control. It delivers excellent
performance with robust design conforming to ASRock’s commitment to quality and
endurance.

This Quick Installation Guide contains introduction of the motherboard and step-by-step
installation guide. More detailed information of the motherboard can be found in the user
manual presented in the Support CD.

& Because the motherboard specifications and the BIOS software might
be updated, the content of this manual will be subject to change without
notice. In case any modifications of this manual occur, the updated
version will be available on ASRock website without further notice. You
may find the latest VGA cards and CPU support lists on ASRock website
as well. ASRock website  http://www.asrock.com
If you require technical support related to this motherboard, please visit
our website for specific information about the model you are using.

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Package Contents
ASRock H55M-GE Motherboard
(Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.7-in, 24.4 cm x 22.1 cm)
ASRock H55M-GE Quick Installation Guide
ASRock H55M-GE Support CD
2 x Serial ATA (SATA) Data Cables (Optional)
1 x I/0 Panel Shield

ASRock H55M-GE Motherboard



1.2 Specifications

Platform

- Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.7-in, 24.4 cm x 22.1 cm
- All Solid Capacitor design (100% Japan-made high-quality
Conductive Polymer Capacitors) (H55M-GE R2.0)

CPU

- Supports Intel® Core™ 7 /i5 /i3 and Pentium® G6950
Processors in LGA1156 Package

- Supports Intel® Turbo Boost Technology (see CAUTION 1)

- Supports Hyper-Threading Technology (see CAUTION 2)

- Supports Untied Overclocking Technology (see CAUTION 3

- Supports EM64T CPU

Chipset

- Intel® H55

Memory

- Dual Channel DDR3 Memory Technology (see CAUTION 4)
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2600+(0C)/2133(0C)/1866(0C)/1600/
1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 16GB (see CAUTION 5)
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
(see CAUTION 6)

Expansion Slot

- 1 x PCI Express 2.0 x16 slot (5GT/s at x16 mode)
- 1 x PCI Express 2.0 x1 slot (2.5GT/s)
-2 x PCl slots

Graphics *

* Requires a Processor with Intel® Graphics Technology

- Intel® HD Graphics

- Pixel Shader 4.0, DirectX 10

- Max. shared memory 1759MB (see CAUTION 7)

- Three VGA Output options: D-Sub, DVI-D and HDMI
(see CAUTION 8)

- Supports HDMI 1.3a Technology with max. resolution up to
1920x1200

- Supports DVI with max. resolution up to 1920x1200 @ 60HZ

- Supports D-Sub with max. resolution up to 2048x1536 @
75Hz

- Supports Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC and
HBR (High Bit Rate Audio) with HDMI 1.3a
(Compliant HDMI monitor is required) (see CAUTION 9)

- Supports HDCP function with DVI and HDMI ports

- Supports Full HD 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD playback with
DVI and HDMI ports

Audio

- 5.1 CH HD Audio (VIA® VT1705 Audio Codec)

ASRock H55M-GE Motherboard
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LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E

- Supports Wake-On-LAN

- Supports LAN Cable Detection

Rear Panel 1/10

I/O Panel

- 1 x PS/2 Keyboard Port

- 1 x VGA/D-Sub Port

-1 x VGA/DVI-D Port

-1 x HDMI Port

- 6 x Ready-to-Use USB 2.0 Ports

- 1 x RJ-45 LAN Port with LED (ACT/LINK LED and SPEED
LED)

- HD Audio Jack: Line in/Front Speaker/Microphone

Connector

- 6 x SATAII 3.0Gb/s connectors, support NCQ, AHCI and “Hot
Plug” functions (see CAUTION 10)

-1 x IR header

- 1 x Print Port header

- 1 x COM port header

- 1 x HDMI_SPDIF header

-1 x TPM header

- 1 x Chassis Intrusion header

- CPU/Chassis/Power FAN connector

- 24 pin ATX power connector

- 4 pin 12V power connector

- Front panel audio connector

- 3 X USB 2.0 headers (support 6 USB 2.0 ports)
(see CAUTION 11)

BIOS Feature

- 16Mb AMI Legal BIOS

- Supports “Plug and Play”

- ACPI 1.1 Compliance Wake Up Events

- Supports jumperfree

- SMBIOS 2.3.1 Support

- CPUVID, CPUGFX, VCCM, VTT, PCH PLL Voltage
Multi-adjustment

Support CD

- Drivers, Utilities, AntiVirus Software (Trial Version),
ASRock Software Suite (CyberLink DVD Suite and Creative
Sound Blaster X-Fi MB) (OEM and Trial Version)

Unique Feature

- ASRock OC Tuner (see CAUTION 12)

- Intelligent Energy Saver (see CAUTION 13)
- Instant Boot

- ASRock Instant Flash (see CAUTION 14)

ASRock H55M-GE Motherboard



- ASRock OC DNA (see CAUTION 15)

- Hybrid Booster:
- CPU Frequency Stepless Control (see CAUTION 16)
- ASRock U-COP (see CAUTION 17)
- Boot Failure Guard (B.F.G.)

- Combo Cooler Option (C.C.0.) (see CAUTION 18)

- Good Night LED

- Turbo 50 / Turbo 100 GPU Overclocking (Requires a

Processor with Intel® Graphics Technology)

Hardware
Monitor

- CPU Temperature Sensing

- Chassis Temperature Sensing

- CPU/Chassis/Power Fan Tachometer

- CPU Quiet Fan

- CPU/Chassis Fan Multi-Speed Control

- CASE OPEN detection

- Voltage Monitoring: +12V, +5V, +3.3V, CPU Vcore

oS

- Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™/ Vista™ 64-bit
| XP [ XP 64-bit compliant

Certifications

-FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP Ready (ErP/EuP ready power supply is required)
(see CAUTION 19)

* For detailed product information, please visit our website: http://www.asrock.com

WARNING

Please realize that there is a certain risk involved with overclocking, including adjusting
the setting in the BIOS, applying Untied Overclocking Technology, or using the third-
party overclocking tools. Overclocking may affect your system stability, or even
cause damage to the components and devices of your system. It should be done at
your own risk and expense. We are not responsible for possible damage caused by

overclocking.

ASRock H55M-GE Motherboard
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CAUTION!

1.

10.

12.

13.

Intel® Core™ i3 and Pentium® G6950 processors do not support Intel®
Turbo Boost Technology.

About the setting of “Hyper Threading Technology”, please check page 38
of “User Manual” in the support CD.

This motherboard supports Untied Overclocking Technology. Please read
“Untied Overclocking Technology” on page 22 for details.

This motherboard supports Dual Channel Memory Technology. Before you
implement Dual Channel Memory Technology, make sure to read the
installation guide of memory modules on page 13 for proper installation.
Due to the operating system limitation, the actual memory size may be
less than 4GB for the reservation for system usage under Windows® 7 /
Vista™ / XP. For Windows® OS with 64-bit CPU, there is no such limitation.
For those CPU that only support up to DDR3 1333, the XMP DDR3 1600
is supported through overclocking.

The maximum shared memory size is defined by the chipset vendor and
is subject to change. Please check Intel® website for the latest information.
You can choose to use two of the three monitors only. D-Sub, DVI-D and
HDMI monitors cannot be enabled at the same time. Besides, with the DVI-
to-HDMI adapter, the DVI-D port can support the same features as HDMI
port.

xvYCC and Deep Color are only supported under Windows® 7 64-bit / 7.
Deep Color mode will be enabled only if the display supports 12bpc in
EDID. HBR is supported under Windows® 7 64-bit / 7 / Vista™ 64-bit /
Vista™.

Before installing SATAII hard disk to SATAIl connector, please read the
“SATAII Hard Disk Setup Guide” on page 25 of “User Manual” in the support
CD to adjust your SATAII hard disk drive to SATAIl mode. You can also
connect SATA hard disk to SATAII connector directly.

Power Management for USB 2.0 works fine under Microsoft® Windows® 7
64-bit / 7 / Vista™ 64-bit / Vista™ / XP 64-bit / XP SP1 or SP2.

It is a user-friendly ASRock overclocking tool which allows you to surveil
your system by hardware monitor function and overclock your hardware
devices to get the best system performance under Windows® environment.
Please visit our website for the operation procedures of ASRock OC
Tuner.

ASRock website: http://www.asrock.com/feature/OCTuner/index.htm
Featuring an advanced proprietary hardware and software design,
Intelligent Energy Saver is a revolutionary technology that delivers
unparalleled power savings. In other words, it is able to provide exceptional
power saving and improve power efficiency without sacrificing computing
performance. Please visit our website for the operation procedures of
Intelligent Energy Saver.

ASRock website: http://www.asrock.com/feature/IES/index.htm|

ASRock H55M-GE Motherboard



14.

15.

16.

17.

18.

19.

ASRock Instant Flash is a BIOS flash utility embedded in Flash ROM.
This convenient BIOS update tool allows you to update system BIOS
without entering operating systems first like MS-DOS or Windows®. With
this utility, you can press <F6> key during the POST or press <F2> key to
BIOS setup menu to access ASRock Instant Flash. Just launch this tool
and save the new BIOS file to your USB flash drive, floppy disk or hard
drive, then you can update your BIOS only in a few clicks without prepar-
ing an additional floppy diskette or other complicated flash utility. Please
be noted that the USB flash drive or hard drive must use FAT32/16/12 file
system.

The software name itself — OC DNA literally tells you what it is capable of.
OC DNA, an exclusive utility developed by ASRock, provides a conve-
nient way for the user to record the OC settings and share with others. It
helps you to save your overclocking record under the operating system
and simplifies the complicated recording process of overclocking settings.
With OC DNA, you can save your OC settings as a profile and share with
your friends! Your friends then can load the OC profile to their own system
to get the same OC settings as yours! Please be noticed that the OC
profile can only be shared and worked on the same motherboard.
Although this motherboard offers stepless control, it is not recommended
to perform over-clocking. Frequencies other than the recommended CPU
bus frequencies may cause the instability of the system or damage the
CPU.

While CPU overheat is detected, the system will automatically shutdown.
Before you resume the system, please check if the CPU fan on the
motherboard functions properly and unplug the power cord, then plug it
back again. To improve heat dissipation, remember to spray thermal
grease between the CPU and the heatsink when you install the PC system.
Combo Cooler Option (C.C.O.) provides the flexible option to adopt two
different CPU cooler types, Socket LGA 775 and LGA 1156. Please be
noticed that not all the 775 CPU Fan can be used.

EuP, stands for Energy Using Product, was a provision regulated by
European Union to define the power consumption for the completed system.
According to EuP, the total AC power of the completed system shall be
under 1.00W in off mode condition. To meet EuP standard, an EuP ready
motherboard and an EuP ready power supply are required. According to
Intel’'s suggestion, the EuP ready power supply must meet the standard of
5v standby power efficiency is higher than 50% under 100 mA current
consumption. For EuP ready power supply selection, we recommend you
checking with the power supply manufacturer for more details.

ASRock H55M-GE Motherboard
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2. Installation

Pre-installation Precautions
Take note of the following precautions before you install mother-
board components or change any motherboard settings.

1. Unplug the power cord from the wall socket before touching any
component. Failure to do so may cause severe damage to the
motherboard, peripherals, and/or components.

2. To avoid damaging the motherboard components due to static
electricity, NEVER place your motherboard directly on the carpet
or the like. Also remember to use a grounded wrist strap or touch
a safety grounded object before you handle components.

3. Hold components by the edges and do not touch the ICs.

4. Whenever you uninstall any component, place it on a grounded
antstatic pad or in the bag that comes with the component.

5. When placing screws into the screw holes to secure the
motherboard to the chassis, please do not over-tighten the
screws! Doing so may damage the motherboard.

2.1 CPU Installation
For the installation of Intel 1156-Pin CPU,
please follow the steps below.

1156-Pin Socket Overview

& Before you insert the 1156-Pin CPU into the socket, please check if
the CPU surface is unclean or if there is any bent pin on the socket.
Do not force to insert the CPU into the socket if above situation is
found. Otherwise, the CPU will be seriously damaged.

10
ASRock H55M-GE Motherboard



Step 1. Open the socket:
Step 1-1. Disengaging the lever by depressing
down and out on the hook to clear re-
tention tab.

Step 1-2. Rotate the load lever to fully open posi-
tion at approximately 135 degrees.

Step 1-3. Rotate the load plate to fully open posi-
tion at approximately 100 degrees.

Step 2. Remove PnP Cap (Pick and Place Cap).

1. It is recommended to use the cap tab to handle and avoid kicking
off the PnP cap.
2. This cap must be placed if returning the motherboard for after
service.

Step 3. Insert the 1156-Pin CPU:
Step 3-1. Hold the CPU by the edges where are
marked with black lines.

aul| yoe(q

Step 3-2. Orientthe CPU with IHS (Integrated Heat
Sink) up. Locate Pinl and the two ori-
entation key notches.

orientation key notch alignment key

Pinl — =

Pinl

English

alignment key
1156-Pin Socket

orientation key notch
1156-Pin CPU

For proper inserting, please ensure to match the two orientation key
notches of the CPU with the two alignment keys of the socket.

11
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Step 3-3. Carefully place the CPU into the socket
by using a purely vertical motion.

Step 3-4. Verify that the CPU is within the socket
and properly mated to the orient keys.

Step 4. Close the socket:
Step 4-1. Rotate the load plate onto the IHS.
Step 4-2. While pressing down lightly on load
plate, engage the load lever.
Step 4-3. Secure load lever with load plate tab
under retention tab of load lever.

2.2 Installation of CPU Fan and Heatsink
For proper installation, please kindly refer to the instruction manuals of your CPU fan and
heatsink.

Below is an example to illustrate the installation of the heatsink for 1156-Pin CPU.
Step 1. Apply thermal interface material onto center of Y
IHS on the socket surface.

Step 2. Place the heatsink onto the socket. Ensure
fan cables are oriented on side closest to the
CPU fan connector on the motherboard
(CPU_FAN1, see page 2, No. 4).

Step 3.  Align fasteners with the motherboard
throughholes.

Step 4. Rotate the fastener clockwise, then press down
on fastener caps with thumb to install and lock.
Repeat with remaining fasteners.

If you press down the fasteners without rotating them clockwise,
the heatsink cannot be secured on the motherboard.

Step 5. Connect fan header with the CPU fan connector on the motherboard.
Step 6. Secure excess cable with tie-wrap to ensure cable does not interfere with
fan operation or contact other components.

Please be noticed that this motherboard supports Combo Cooler
Option (C.C.0.), which provides the flexible optlon to adopt two
different CPU cooler types, Socket LGA \
775 and LGA 1156. The white throughholes
are for Socket LGA 1156 CPU fan.

ASRock H55M-GE Motherboard




2.3 Installation of Memory Modules (DIMM)

This motherboard provides four 240-pin DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM slots,
and supports Dual Channel Memory Technology. For dual channel configuration,
you always need to install identical (the same brand, speed, size and chip-
type) DDR3 DIMM pair in the slots of the same color. In other words, you have to
install identical DDR3 DIMM pair in Dual Channel (DDR3_Al and DDR3_B1;
white slots; see p.2 No.8), so that Dual Channel Memory Technology can be
activated. This motherboard also allows you to install four DDR3 DIMMs for dual
channel configuration, and please install identical DDR3 DIMMs in all four slots.
You may refer to the Dual Channel Memory Configuration Table below.

Dual Channel Memory Configurations

DDR3_A2 DDR3_Al DDR3_B2 DDR3_B1
(Blue Slot) | (White Slot) | (Blue Slot) |(White Slot)

1) - Populated - Populated

(2)* Populated Populated Populated Populated

* For the configuration (2), please install identical DDR3 DIMMs in all four

slots.
1. If you want to install two memory modules, for optimal compatibility
and reliability, it is recommended to install them in the slots of the
same color. In other words, install them either in the set of white slots
(DDR3_A1 and DDR3_B1).

2. If only one memory module or three memory modules are installed
in the DDR3 DIMM slots on this motherboard, it is unable to activate
the Dual Channel Memory Technology.

3. ltis not allowed to install a DDR or DDR2 memory module into
DDR3 slot;otherwise, this motherboard and DIMM may be damaged.

4. Please install the memory module into the white slot for the first
priority.

13
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Installing a DIMM
Please make sure to disconnect power supply before adding or
removing DIMMs or the system components.

Step 1. Unlock a DIMM slot by pressing the retaining clips outward.

Step 2. Align a DIMM on the slot such that the notch on the DIMM matches the break
on the slot.

The DIMM only fits in one correct orientation. It will cause permanent
damage to the motherboard and the DIMM if you force the DIMM into the slot
at incorrect orientation.

Step 3. Firmly insert the DIMM into the slot until the retaining clips at both ends fully
snap back in place and the DIMM is properly seated.

ASRock H55M-GE Motherboard



2.4 Expansion Slots (PCl and PCI Express Slots)

There are 2 PCI slots and 2 PCI Express slots on this motherboard.

PCI slot:

PCI slot is used to install expansion cards that have the 32-bit PCI
interface.

PCIE slots:

PCIEL1 (PCIE x16 slot; Blue) is used for PCI Express x16 lane width
graphics cards.

PCIE2 (PCIE x1 slot; White) is used for PCI Express cards with x1 lane
width cards, such as Gigabit LAN card, SATA2 card, etc.

Installing an expansion card

Step 1.

Step 2.

Step 3.

Step 4.

Step 5.
Step 6.

Before installing the expansion card, please make sure that the power
supply is switched off or the power cord is unplugged. Please read the
documentation of the expansion card and make necessary hardware
settings for the card before you start the installation.

Remove the system unit cover (if your motherboard is already installed in
a chassis).

Remove the bracket facing the slot that you intend to use. Keep the
screws for later use.

Align the card connector with the slot and press firmly until the card is
completely seated on the slot.

Fasten the card to the chassis with screws.

Replace the system cover.

ASRock H55M-GE Motherboard
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2.5 Jumpers Setup

The illustration shows how jumpers are

setup. When the jumper cap is placed on l,‘
pins, the jumper is “Short”. If no jumper cap

is placed on pins, the jumper is “Open”. The ﬁﬁ %

illustration shows a 3-pin jumper whose pinl %
. . . Short Open

and pin2 are “Short” when jumper cap is

placed on these 2 pins.

Jumper Setting Description

PS2_USB_PWR1 Short pin2, pin3 to enable

1_2 2.3
(seep.2, No.2) m@ @m +5VSB (standby) for PS/2 or
+5V

+5VSB USB23 wake up events.
Note: To select +5VSB, it requires 2 Amp and higher standby current provided by
power supply.

USB_PWR2 1_2 2_3 Short pin2, pin3 to enable
(see p.2, No. 1) m@ @m +5V_DUAL for USBO1 wake
+5V +5V_DUAL
up events.
Note: To select +5V_DUAL, it requires 2 Amp and higher standby current provided
by power supply. When you select +5V_DUAL, USB devices can wake up
the system under S3 (Suspend to RAM) state.

USB_PWR3 1.2 2.3 Short pin2, pin3 to enable
(see p.2, No. 26) B0o g +5VSB (standby) for
+5V +5VSB USB6_7/8_9/10_11 wake
up events.
Note: To select +5VSB, it requires 2 Amp and higher standby current provided by
power supply.

Clear CMOS Jumper 1.2 23
(cLremoss) - -GG . |
(see p.2, No. 23) Default Clear CMOS

Note: CLRCMOSL1 allows you to clear the data in CMOS. The data in CMOS includes
system setup information such as system password, date, time, and system
setup parameters. To clear and reset the system parameters to default setup,
please turn off the computer and unplug the power cord from the power
supply. After waiting for 15 seconds, use a jumper cap to short pin2 and pin3
on CLRCMOSL1 for 5 seconds. However, please do not clear the CMOS right
after you update the BIOS. If you need to clear the CMOS when you just finish
updating the BIOS, you must boot up the system first, and then shut it down
before you do the clear-CMOS action.

ASRock H55M-GE Motherboard



& If you clear the CMOS, the case open may be detected. Please adjust
the BIOS option “Clear Status” to clear the record of previous chassis
intrusion status.

2.6 Onboard Headers and Connectors

Onboard headers and connectors are NOT jumpers. Do NOT place
jumper caps over these headers and connectors. Placing jumper caps
over the headers and connectors will cause permanent damage of the
motherboard!

Serial ATAIl Connectors These six Serial ATAIl (SATAII)

(SATAII_1: see p.2,No. 15) connectors support SATA data
cables for internal storage

(SATAII_3: see p.2,No. 12) devices. The current SATAII

SATAII_2
[ —]

SATAII_1

(SATAII_2: see p.2,No. 14)

A—]
SATAII_3
=

(SATAII_4: see p.2,No. 16) © 9 ¥ interface allows up to 3.0 Gb/s
(SATAII_5: see p.2,No. 17) E E E data transfer rate.
(SATAIL_6: see p.2,No. 19) B = Rl 5 R
Serial ATA (SATA) Either end of the SATA data cable
Data Cable can be connected to the SATA/
(Optional) SATAII hard disk or the SATAII
connector on this motherboard.
USB 2.0 Headers USB_PWR Besides six default USB 2.0
(9-pinUSB10_11) P ports on the 1/O panel, there are
(see p.2 No. 25) EERER three USB 2.0 headers on this
: !ﬂﬂ! motherboard. Each USB 2.0
p1h’ e header can support two USB

2.0 ports.
(9-pin USB8_9)
(see p.2 No. 24)

(9-pin USB6_7)
(seep.2 No. 22)
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TPM Header
(17-pin TPMS1)
(see p.2 No. 27)

- GND

SMB_CLE_MAIN

This connector supports a
Trusted Platform Module (TPM)
system, which can securely
store keys, digital certificates,
passwords, and data. A TPM
system also helps enhance
network security, protects
digital identities, and ensures
platform integrity.

Print Port Header D
(25-pin LPT1) h
(see p.2 No. 29)

This is an interface for print
port cable that allows
convenient connection of printer
devices.

Infrared Module Header
(5-pin IR1)
(see p.2 No. 28)

This header supports an optional
wireless transmitting and
receiving infrared module.

Chassis Intrusion Header
(2-pin CI1)
(see p.2 No. 30)

This motherboard supports
CASE OPEN detection feature
that detects if the chassis cover
has been removed. This feature
requires a chassis with chassis
intrusion detection design.

Front Panel Audio Header
(9-pin HD_AUDIO1)
(see p.2 No. 36)

ysiibuz

MIC2_L

This is an interface for front
panel audio cable that allows
convenient connection and
control of audio devices.

1. High Definition Audio supports Jack Sensing, but the panel wire on
the chassis must support HDA to function correctly. Please follow the

instruction in our manual and chassis manual to install your system.
2. If you use AC’97 audio panel, please install it to the front panel audio

header as below:
A. Connect Mic_IN (MIC) to MIC2_L.

B. Connect Audio_R (RIN) to OUT2_R and Audio_L (LIN) to OUT2_L.

18
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C. Connect Ground (GND) to Ground (GND).
D. MIC_RET and OUT_RET are for HD audio panel only. You don’t
need to connect them for AC'97 audio panel.

System Panel Header
(9-pin PANEL1)
(seep.2 No.21)

This header accommodates
several system front panel
functions.

Chassis Speaker Header

(4-pin SPEAKER 1)
(see p.2 No. 18)

Please connect the chassis
speaker to this header.

Chassis and Power Fan Connectors

(4-pin CHA_FAN1) GND
+12v

(see p.2 No. 10) CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

PWR_FAMN_SPEEC

(3-pin PWR_FAN1) Y
(see p.2 No.5) GHD |

Please connect the fan cables
to the fan connectors and
match the black wire to the
ground pin.

CPU Fan Connector
(4-pin CPU_FAN1)

FAN_SPEED_COMNTROL
CPU_FAN_SPEED

(seep.2 No. 4)

A

1234

Please connect a CPU fan cable
to this connector and match
the black wire to the ground pin.

Though this motherboard provides 4-Pin CPU fan (Quiet Fan) support, the 3-Pin
CPU fan still can work successfully even without the fan speed control function.

If you plan to connect the 3-Pin CPU fan to the CPU fan connector on this

motherboard, please connect it to Pin 1-3.

Pin 1-3 Connected

3-Pin Fan Installation

ATX Power Connector

(24-pin ATXPWR1)
(seep.2, No.9)

Please connect an ATX power
supply to this connector.

19
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& Though this motherboard provides 24-pin ATX power connector,
it can still work if you adopt a traditional 20-pin ATX power supply.
To use the 20-pin ATX power supply, please plug your
power supply along with Pin 1 and Pin 13.

20-Pin ATX Power Supply Installation

ATX 12V Power Connector

(4-pin ATX12V1)
(see p.2 No. 3)

Please connect an ATX 12V
power supply to this connector.

Serial port Header
(9-pin COM1)
(seep.2 No.31)

This COM1 header supports a
serial port module.

HDMI_SPDIFHeader
(2-pin HDMI_SPDIF1)
(see p.2 No. 20)

SPDIFOUT

HDMI_SPDIF header, providing
SPDIF audio output to HDMI VGA
card, allows the system to
connect HDMI Digital TV/
projector/LCD devices. Please
connect the HDMI_SPDIF
connector of HDMI VGA card to
this header.

ASRock H55M-GE Motherboard



2.7 Driver Installation Guide

To install the drivers to your system, please insert the support CD to your optical
drive first. Then, the drivers compatible to your system can be auto-detected and
listed on the support CD driver page. Please follow the order from up to bottom
side to install those required drivers. Therefore, the drivers you install can work
properly.

2.8 Installing Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /

Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
If you want to install Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit OS
on your SATA / SATAIlI HDDs, please follow below procedures according to the OS
you install.

2.8.1 Installing Windows® XP / XP 64-bit
If you want to install Windows® XP / XP 64-bit OS on your SATA / SATAIl HDDs, please
follow below steps.

& AHCI mode is not supported under Windows® XP / XP 64-bit OS.

Using SATA / SATAIlI HDDs without NCQ function (IDE mode)

STEP 1: Set up BIOS.

A. Enter BIOS SETUP UTILITY —Advanced screen—> Storage Configuration.
B. Set the option “SATA Operation Mode” to [IDE].

STEP 2: Install Windows® XP / XP 64-bit OS on your system.

2.8.2 Installing Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /

Vista™ 64-bit
If you want to install Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS on your SATA
| SATAII HDDs, please follow below steps.

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function (IDE mode)

STEP 1: Set up BIOS.

A. Enter BIOS SETUP UTILITY — Advanced screen — Storage Configuration.

B. Set the option “SATA Operation Mode” to [IDE].

STEP 2: Install Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS on your
system.

English
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Using SATA / SATAIlI HDDs with NCQ function (AHCI mode)

STEP 1: Set Up BIOS.

A. Enter BIOS SETUP UTILITY — Advanced screen — Storage Configuration.

B. Set the option “SATA Operation Mode” to [AHCI].

STEP 2: Install Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit OS on your
system.

2.9 Untied Overclocking Technology

This motherboard supports Untied Overclocking Technology, which means during
overclocking, FSB enjoys better margin due to fixed PCI / PCIE buses. Before you
enable Untied Overclocking function, please enter “Overclock Mode” option of BIOS
setup to set the selection from [Auto] to [Manual]. Therefore, CPU FSB is untied
during overclocking, but PCI / PCIE buses are in the fixed mode so that FSB can
operate under a more stable overclocking environment.

& Please refer to the warning on page 7 for the possible overclocking risk
before you apply Untied Overclocking Technology.

ASRock H55M-GE Motherboard



3. BIOS Information

The Flash Memory on the motherboard stores BIOS Setup Utility. When you start up
the computer, please press <F2> during the Power-On-Self-Test (POST) to enter
BIOS Setup utility; otherwise, POST continues with its test routines. If you wish to
enter BIOS Setup after POST, please restart the system by pressing <Ctl> + <Alt> +
<Delete>, or pressing the reset button on the system chassis. The BIOS Setup
program is designed to be user-friendly. It is a menu-driven program, which allows
you to scroll through its various sub-menus and to select among the predetermined
choices. For the detailed information about BIOS Setup, please refer to the User
Manual (PDF file) contained in the Support CD.

4. Software Support CD information

This motherboard supports various Microsoft® Windows® operating systems: 7 /

7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit. The Support CD that came with the
motherboard contains necessary drivers and useful utilities that will enhance
motherboard features. To begin using the Support CD, insert the CD into your CD-
ROM drive. It will display the Main Menu automatically if “AUTORUN” is enabled in
your computer. If the Main Menu does not appear automatically, locate and double-
click on the file “ASSETUP.EXE” from the BIN folder in the Support CD to display the
menus.

ASRock H55M-GE Motherboard
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1. EinfGhrung

Wir danken Ihnen fir den Kauf des ASRock H55M-GE Motherboard, ein zuverlassiges
Produkt, welches unter den standigen, strengen Qualitatskontrollen von ASRock
gefertigt wurde. Es bietet lhnen exzellente Leistung und robustes Design, gemaR der
Verpflichtung von ASRock zu Qualitat und Halbarkeit. Diese
Schnellinstallationsanleitung fiihrt in das Motherboard und die schrittweise Installa-
tion ein. Details Uber das Motherboard finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der
Support-CD.

kénnen, kann der Inhalt dieses Handbuches ebenfalls jederzeit geandert
werden. Fir den Fall, dass sich Anderungen an diesem Handbuch
ergeben, wird eine neue Version auf der ASRock-Website, ohne weitere
Ankiindigung, verfugbar sein. Die neuesten Grafikkarten und unterstutzten
CPUs sind auch auf der ASRock-Website aufgelistet.

ASRock-Website:  http://www.asrock.com

Wenn Sie technische Unterstitzung zu lhrem Motherboard oder spezifische
Informationen zu Ihrem Modell benétigen, besuchen Sie bitte unsere
Webseite:

www.asrock.com/support/index.asp

: ? Da sich Motherboard-Spezifikationen und BIOS-Software verandern

1.1 Kartoninhalt
ASRock H55M-GE Motherboard
(Micro ATX-Formfaktor: 24.4 cm x 22.1 cm; 9.6 Zoll x 8.7 Zoll)
ASRock H55M-GE Schnellinstallationsanleitung
ASRock H55M-GE Support-CD
Zwei Serial ATA (SATA) -Datenkabel (optional)
Ein I/O Shield

ASRock H55M-GE Motherboard



1.2 Spezifikationen

Plattform

- Micro ATX-Formfaktor: 24.4 cm x 22.1 cm; 9.6 Zoll x 8.7 Zol
- Alle Feste Kondensatordesign (100% in Japan gefertigte,
erstklassige leitfahige Polymer-Kondensatoren)
(H55M-GE R2.0)

CPU

- Unterstitzt Intel® Core™ i7 /i5 /i3 und Pentium® G6950-
Prozessoren im LGA1156-Package
- Unterstutzt Intel® Turbo Boost-Technologie
(siehe VORSICHT 1)
- Unterstutzt Hyper-Threading-Technologie
(siehe VORSICHT 2)
- Unterstiitzt Untied-Ubertaktungstechnologie
(siehe VORSICHT 3)
- Unterstutzt EM64T-CPU

Chipsatz

- Intel® H55

Speicher

- Unterstiitzung von Dual-Kanal-Speichertechnologie
(siehe VORSICHT 4)

- 4 x Steckplatze fir DDR3

- Unterstiitzt DDR3 2600+(0C)/2133(0C)/1866(0C)/1600/
1333/1066 non-ECC, ungepufferter Speicher

- Max. Kapazitat des Systemspeichers: 16GB
(siehe VORSICHT 5)

- Unterstitzt Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
(siehe VORSICHT 6)

Erweiterungs-
steckplatze

- 1 x PCI Express 2.0 x16-Steckplatz (5GT/s im x16-Modus)
- 1 x PCI Express 2.0 x1-Steckplatz (2,5 GT/s)
- 2 x PCI -Steckplatz

Onboard-VGA *

* Benotigt einen Prozessor mit Intel®-Grafiktechnologie

- Intel® Grafikmedienbeschleuniger HD

- Pixel Shader 4.0, DirectX 10

- Maximal gemeinsam genutzter Speicher 1759MB
(siehe VORSICHT 7)

- Drei VGA-Ausgangsoptionen: D-Sub, DVI-D sowie HDMI
(siehe VORSICHT 8)

- Unterstiitzt HDMI 1.3a mit einer maximalen Auflésung von
1920 x 1200

- Unterstitzt DVI mit einer maximalen Auflésung von
1920 x 1200 bei 60 Hz

- Unterstitzt D-Sub mit einer maximalen Auflésung von
2048 x 1536 bei 75 Hz

ASRock H55M-GE Motherboard
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- Unterstitzt Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC und
HBR (High Bit Rate-Audio) mit HDMI 1.3a (kompatibler HDMI-
Bildschirm erforderlich) (siehe VORSICHT 9)

- Unterstitzt HDCP-Funktion mit DVI- und HDMI-Ports

- Unterstutzt 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD-Wiedergabe mit
DVI- und HDMI-Ports

Audio

- 5.1 CH HD Audio (VIA® VT1705 Audio Codec)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E

- Unterstitzt Wake-On-LAN

- Unterstutzt LAN-Kabelerkennung

E/A-Anschlisse
an der
Rickseite

I/O Panel

- 1 x PS/2-Tastaturanschluss

- 1 x VGA/D-Sub port

- 1 x VGA/DVI-D port

-1 x HDMI port

- 6 x Standard-USB 2.0-Anschlisse

- 1 x RJ-45 LAN Port mit LED (ACT/LINK LED und SPEED LED)
- HD Audiobuchse: Audioeingang/ Lautsprecher vorne / Mikrofon

Anschlisse

- 6 x Serial ATAIl 3,0 GB/s-Anschlusse, unterstiitzen NCQ,
AHCI und “Hot Plug” Funktionen (siehe VORSICHT 10)

- 1 x Infrarot-Modul-Header

- 1 x Druckerport-Anschlussleiste

- 1 x COM-Anschluss-Header

- 1 x HDMI_SPDIF-Anschluss

- 1 x TPM-Stiftleiste

- 1 x Verteiler fur Gehauseeindringversuche

- CPU/Gehause/Stromlufter-Anschluss

- 24-pin ATX-Netz-Header

- 4-pin anschluss fir 12V-ATX-Netzteil

- Anschluss fur Audio auf der Geh&usevorderseite

- 3 x USB 2.0-Anschlusse (Unterstutzung 6 zusatzlicher
USB 2.0-Anschlisse) (siehe VORSICHT 11)

BIOS

yosineq

- 16Mb AMI BIOS

- AMI legal BIOS mit Unterstiitzung fiir “Plug and Play”

- ACPI 1.1-Weckfunktionen

- JumperFree-Ubertaktungstechnologie

- SMBIOS 2.3.1

- CPU VID, CPUGFX, VCCM, VTT, PCH PLL
Stromspannung Multianpassung

26
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Eigenschaft

Support-CD - Treiber, Dienstprogramme, Antivirussoftware
(Probeversion), ASRock-Software-Suite (CyberLink
DVD Suite und Creative Sound Blaster X-Fi MB) (OEM- und
Testversion)

Einzigartige - ASRock OC Tuner (siehe VORSICHT 12)

- Intelligent Energy Saver (Intelligente Energiesparfunktion)
(siehe VORSICHT 13)

- Sofortstart

- ASRock Instant Flash (siehe VORSICHT 14)

- ASRock OC DNA (siehe VORSICHT 15)

- Hybrid Booster:

- Schrittloser CPU-Frequenz-Kontrolle
(siehe VORSICHT 16)

- ASRock U-COP (siehe VORSICHT 17)

- Boot Failure Guard (B.F.G. — Systemstartfehlerschutz)

- Combo-Kihleroption (siehe VORSICHT 18)

- Gute Nacht-LED

- Turbo 50 / Turbo 100 GPU Ubertaktungs (Benotigt einen

Prozessor mit Intel®-Grafiktechnologie)

Hardware Monitor |- Uberwachung der CPU-Temperatur

- Motherboardtemperaturerkennung

- Drehzahlmessung fir CPU/Gehause/Stromlifter

- CPU-Liftergerduschdampfung

- Mehrstufige Geschwindigkeitsteuerung fir CPU-/
Gehauselifter

-GEHAUSE OFFEN-Erkennung

- Spannungstiberwachung: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Betriebssysteme

- Unterstltzt Microsoft® Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ /
Vista™ 64-Bit / XP / XP 64-Bit

Zertifizierungen

- FCC, CE, WHQL

- GemaR Okodesign-Richtlinie (ErP/EuP) (Stromversorgung
gemaR Okodesign-Richtlinie (ErP/EuP) erforderlich)
(siehe VORSICHT 19)

* Fur die ausfuhrliche Produktinformation, besuchen Sie bitte unsere Website:
http://www.asrock.com

ASRock H55M-GE Motherboard
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WARNUNG

Beachten Sie bitte, dass Overclocking, einschlieBlich der Einstellung im BIOS, Anwenden
der Untied Overclocking-Technologie oder Verwenden von Overclocking-Werkzeugen von
Dritten, mit einem gewissen Risiko behaftet ist. Overclocking kann sich nachteilig auf die
Stabilitét lhres Systems auswirken oder sogar Komponenten und Gerate Ihres Systems
beschadigen. Es geschieht dann auf eigene Gefahr und auf Ihre Kosten. Wir tbernehmen
keine Verantwortung fir mogliche Schaden, die aufgrund von Overclocking verursacht
wurden.

VORSICHT!

1. Intel® Core™ i3- und Pentium® G6950-Prozessoren unterstiitzen die Intel®
Turbo Boost Technology nicht.

2. Die Einstellung der “Hyper-Threading Technology”, finden Sie auf Seite
38 des auf der Support-CD enthaltenen Benutzerhandbuches
beschrieben.

3. Dieses Motherboard unterstiitzt die Untied-Ubertaktungstechnologie.
Unter “Entkoppelte Ubertaktungstechnologie” auf Seite 22 finden Sie
detaillierte Informationen.

4. Dieses Motherboard unterstiitzt Dual-Kanal-Speichertechnologie. Vor
Implementierung der Dual-Kanal-Speichertechnologie miissen Sie die
Installationsanleitung fir die Speichermodule auf Seite 35 zwecks richtiger
Installation gelesen haben.

5. Durch Betriebssystem-Einschrankungen kann die tatséchliche
SpeichergroRe weniger als 4 GB betragen, da unter Windows® 7 /Vista" /|
XP etwas Speicher zur Nutzung durch das System reserviert wird. Unter
Windows® OS mit 64-Bit-CPU besteht diese Einschrankung nicht.

6. Fir CPUs, die nur bis DDR3 1333 unterstiitzen, wird der XMP DDR3 1600
mittels Ubertaktung unterstiitzt.

7. Die MaximalspeichergroRe ist von den Chipshandler definiert und
umgetauscht. Bitte Uberprifen Sie Intel® website fur die neuliche
Information.

8. Sie kdnnen nur die Nutzung von zwei von drei Bildschirmen auswahlen. Die
D-Sub-, DVI-D- und HDMI-Bildschirme kdnnen nicht gleichzeitig aktiviert
werden. Zudem kann der DVI-D-Port mit DVI-zu-HDMI-Adapter dieselben
Funktionen wie der HDMI-Port unterstiitzen.

9. xvYCC und Deep Color werden nur unter Windows® 7 64-Bit / 7 unterstitzt.
Der Deep Color-Modus wird nur aktiviert, wenn der Bildschirm 12bpc in
EDID unterstiitzt. HBR wird unter Windows® 7 64 Bit / 7 / Vista™ 64 Bit /
Vista™ untersttzt.

10. Vor Installation der SATAII-Festplatte an den SATAII-Anschluss lesen Sie
bitte “Setup-Anleitung fiir SATAII-Festplatte” auf Seite 25 der
“Bedienungsanleitung” auf der Support-CD, um Ihre SATAII-Festplatte
dem SATAII-Modus anzugleichen. Sie kdnnen die SATA-Festplatte auch
direkt mit dem SATAII-Anschluss verbinden.
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11.

12.

13.

14.

15.

Das Power Management fir USB 2.0 arbeitet unter Microsoft® Windows®
7 64-Bit/ 7 / Vista™ 64-Bit / Vista™ / XP 64-Bit / XP SP1 oder SP2
einwandfrei.

Es ist ein benutzerfreundlicher ASRock Ubertaktenswerkzeug, das
erlaubt, dass Sie lhr System durch den Hardware-Monitor Funktion zu
Uberblicken und lhre Hardware-Geréate Ubertakten, um die beste
Systemleistung unter der Windows® Umgebung zu erreichen. Besuchen
Sie bitte unsere Website fur die Operationsverfahren von ASRock OC
Tuner.

ASRock-Website: http://www.asrock.com/feature/OCTuner/index.htm
Mit einem fortschrittlichen, eigenstéandigen Hard- und Softwaredesign
nutzt der Intelligent Energy Saver eine revolutionare Technologie, die
bisher unerreichte Energieeinsparungen ermoglicht. Mit anderen Worten:
Sie verbrauchen besonders wenig Energie und erreichen einen hohen
Wirkungsgrad, ohne dass dies zu Lasten der Rechenleistung geht. Auf
unseren Internetseiten finden Sie einige Erlauterungen zur
Funktionsweise des Intelligent Energy Saver.

ASRock-Website: http://www.asrock.com/feature/IES/index.html
ASRock Instant Flash ist ein im Flash-ROM eingebettetes BIOS-Flash-
Programm. Mithilfe dieses praktischen BIOS-Aktualisierungswerkzeugs
kénnen Sie das System-BIOS aktualisieren, ohne dafur zuerst
Betriebssysteme wie MS-DOS oder Windows® aufrufen zu mussen. Mit
diesem Programm bekommen Sie durch Driicken der <F6>-Taste
wahrend des POST-Vorgangs oder durch Driicken der <F2>-Taste im
BIOS-Setup-Meni Zugang zu ASRock Instant Flash. Sie brauchen dieses
Werkzeug einfach nur zu starten und die neue BIOS-Datei auf lhrem
USB-Flash-Laufwerk, Diskettenlaufwerk oder der Festplatte zu
speichern, und schon kénnen Sie lhr BIOS mit nur wenigen
Klickvorgangen ohne Bereitstellung einer zusatzlichen Diskette oder
eines anderen komplizierten Flash-Programms aktualisieren. Achten Sie
darauf, dass das USB-Flash-Laufwerk oder die Festplatte das
Dateisystem FAT32/16/12 benutzen muss.

Allein der Name — OC DNA* — beschreibt es wortlich, was die Software
zu leisten vermag. OC DNA ist ein von ASRock exklusiv entwickeltes
Dienstprogramm, das Nutzern eine bequeme Mdglichkeit bietet,
Ubertaktungseinstellungen aufzuzeichnen und sie Anderen mitzuteilen.
Es hilft Ihnen, lhre Ubertaktungsaufzeichnung im Betriebssystem zu
speichern und vereinfacht den komplizierten Aufzeichnungsvorgang von
Ubertaktungseinstellungen. Mit OC DNA kénnen Sie lhre
Ubertaktungseinstellungen als Profil abspeichern und Ihren Freunden
zugéanglich machen! lhre Freunde kénnen dann das Ubertaktungsprofil
auf ihren eigenen Systemen laden, um dieselben
Ubertaktungseinstellungen wie Sie zu erhalten! Beachten Sie bitte, dass
das Ubertaktungsprofil nur bei einem identischen Motherboard
gemeinsam genutzt und funktionsfahig gemacht werden kann.

Deutsch
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16.

17.

18.

19.

Obwohl dieses Motherboard stufenlose Steuerung bietet, wird Overclock-
ing nicht empfohlen. Frequenzen, die tiber den fir den jeweiligen Prozessor
vorgesehenen liegen, kénnen das System instabil werden lassen oder die
CPU beschadigen.

Wird eine Uberhitzung der CPU registriert, filhrt das System einen
automatischen Shutdown durch. Bevor Sie das System neu starten,
prifen Sie bitte, ob der CPU-Lufter am Motherboard richtig funktioniert,
und stecken Sie bitte den Stromkabelstecker aus und dann wieder ein. Um
die Warmeableitung zu verbessern, bitte nicht vergessen, etwas
Warmeleitpaste zwischen CPU und Kuhlkdrper zu sprihen.

Die Combo-Kuihleroption bietet die flexible Mdglichkeit zur Aufnahme von
zwei verschiedenen CPU-Kuhlertypen, Socket LGA 775 und LGA 1156.
Beachten Sie bitte, dass nicht alle 775 CPU-Lufter verwendet werden
kénnen.

EuP steht fiir Energy Using Product und kennzeichnet die Okodesign-
Richtlinie, die von der Européaischen Gemeinschaft zur Festlegung des
Energieverbrauchs von vollstandigen Systemen in Kraft gesetzt wurde.
GemaR dieser Okodesign-Richtlinie (EuP) muss der gesamte
Netzstromverbrauch von vollstandigen Systemen unter 1,00 Watt liegen,
wenn sie ausgeschaltet sind. Um dem EuP-Standard zu entsprechen, sind
ein EuP-fahiges Motherboard und eine EuP-fahige Stromversorgung
erforderlich. GemaR einer Empfehlung von Intel muss eine EuP-féhige
Stromversorgung dem Standard entsprechen, was bedeutet, dass bei einem
Stromverbrauch von 100 mA die 5-Volt-Standby-Energieeffizienz héher als
50% sein sollte. Fur die Wahl einer EuP-fahigen Stromversorgung
empfehlen wir lhnen, weitere Details beim Hersteller der Stromversorgung
abzufragen.
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2. Installation

Sicherheitshinweise vor der Montage

Bitte nehmen Sie die folgende Sicherheitshinweise zur Kenntnis, bevor Sie das
Motherboard einbauen oder Veréanderungen an den Einstellungen vornehmen.

1. Trennen Sie das System vom Stromnetz, bevor Sie eine ystemkomponente
berlihren, da es sonst zu schweren Schaden am Motherboard oder den
sonstigen internen, bzw. externen omponenten kommen kann.

2. Um Schéaden aufgrund von statischer Elektrizitat zu vermeiden, das
Motherboard NIEMALS auf einen Teppich o.4.legen. Denken Sie aul3erem
daran, immer ein geerdetes Armband zu tragen oder ein geerdetes Objekt
aus Metall zu berihren, bevor Sie mit Systemkomponenten hantieren.

3. Halten Sie Komponenten immer an den Randern und vermeiden Sie
Beruihrungen mit den ICs.

4. Wenn Sie Komponenten ausbauen, legen Sie sie immer auf eine
antistatische Unterlage, oder zuriick in die Tite, mit der die Komponente
geliefert wurde.

5. Wenn Sie das Motherboard mit den Schrauben an dem Computergehause
befestigen, berziehen Sie bitte die Schrauben nicht! Das Motherboard kann
sonst beschadigt werden.

2.1 CPU Installation

Fir die Installation des Intel 1156-Pin CPU e
depl
fuhren Sie bitte die folgenden Schritte durch. (Ladeplate)

1156-Pin Sockel Ubersicht

& Bevor Sie die 1156-Pin CPU in den Sockel sitzen, prifen Sie bitte,
ob die CPU-Oberflache sauber ist und keine der Kontakte verbogen
sind. Setzen Sie die CPU nicht mit Gewalt in den Sockel, dies kann

die CPU schwer beschédigen.
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Schritt 1. Offnen Sie den Sockel:
Schritt 1-1. Offnen Sie den Hebel, indem
Sie ihn nach unten driicken und
aushaken.

Schritt 1-2. Drehen Sie den Ladehebel, bis
er in gedffneter Position steht,
ca. 135 Grad.

Schritt 1-3. Drehen Sie die Ladeplatte, bis
sie in gedffneter Position steht,
ca. 100 Grad.

Schritt 2. PnP-Kappe entfernen (Pick and Place-Kappe).

1. Verwenden Sie beim Entfernen die Kappenlasche und
vermeiden Sie ein AbreiBen der PnP-Kappe.

2. Diese Kappe muss angebracht werden, falls Sie das
Motherboard zur Reparatur bringen.

Schritt 3. 1156-Pin CPU einstecken:
Schritt 3-1. Halten Sie die CPU an den mit
schwarzen Linien
gekennzeichneten Seiten.

aiu
9zIemyos

Schritt 3-2. Halten Sie das Teil mit dem IHS
(Integrated Heat Sink —
integrierter Kiihlkdrper) nach
oben. Suchen Sie Pin 1 und die
zwei Orientierungseinkerbungen.

Ausrichtungsmarkierung

Orientieru ngskfrbe

Pinl

Ausrichtungsmarkierung
Orientierungskerbe 1156-Pin Sockel
1156-Pin CPU

ASRock H55M-GE Motherboard
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Schritt 4.

Um die CPU ordnungsgemal einsetzen zu kdnnen, richten Sie
die zwei Orientierungskerben der CPU mit den beiden
Markierungen des Sockels aus.

Schritt 3-3. Driicken Sie die CPU vorsichtig
in vertikaler Richtung in den
Sockel.

Schritt 3-4. Prufen Sie, dass die CPU
ordnungsgeman im Sockel sitzt
und die Orientierungskerben
einwandfrei in den
entsprechenden Auskerbungen
sitzen.

Sockel schlieRRen:

Schritt 4-1. Drehen Sie die Ladeplatte auf
den Kuhlkorper (IHS).

Schritt 4-2. Drucken Sie leicht auf die
Ladeplatte und schlieRen Sie
den Ladehebel.

Schritt 4-3. Sichern Sie Ladehebel und
Ladeplatte mithilfe des
Hebelverschlusses.

ASRock H55M-GE Motherboard
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2.2 Installation des CPU-Lifters und Kihlkérpers
Fir Installationshinweise, siehe Betriebsanleitung Ihres CPU-Lufters und
Kuhlkorpers.

Unten stehend ein Beispiel zur Installation eines Kuhlkdrpers fir den 1156-Pin CPU.

Schritt 1.

Schritt 2.

Schritt 3.

Schritt 4.

A

Schritt 5.

Schritt 6.

Geben Sie Warmeleitmaterial auf die Mitte
des IHS, auf die Sockeloberflache.

Setzen Sie den Kuhlkdrper auf den Sockel.

Prifen Sie, dass die Lifterkabel auf der
Seite am n&chsten zum CPU-Lufter-
Anschluss des Motherboards verlaufen
(CPU_FANL1, siehe Seite 2, Nr. 4).
Richten Sie Verbindungselemente und
Lécher im Motherboard aus.

Drehen Sie die Verbindungselemente im
Uhrzeigersinn und driicken Sie mit dem
Daumen auf die Kappen der Elemente zum
Feststellen. Wiederholen Sie dies mit den
anderen Verbindungselementen.

(Tragen Sie Warmeleitmaterial auf. )

(Lufterkabel auf der Seite am nachsten
zum Anschluss des Motherboards)

(Schlitze der Verbindungselemente
nachauf3en)

(Nach unten driicken (4 Stellen))

Wenn Sie die Verbindungselemente nur driicken, ohne sie im
Uhrzeigersinn zu drehen, wird der Kuihlkérper nicht ordnungsgemar

am Motherboard befestigt.

Schlieen Sie den Lifter an den CPU-
Lifteranschluss des Motherboards.
Befestigen Sie tberschiissiges Kabel mit
Band, um eine Storung des Lifters oder
Kontakt mit anderen Teilen zu vermeiden.

Beachten Sie bitte, dass dieses Motherboard die Combo-
Kuhleroption unterstiitzt, die eine flexible Mdglichkeit zur Aufnahme
von zwei verschiedenen CPU-Kihlertypen, Socket LGA 775 und

LGA 1156, bietet. Das weie Durchgangsloch ist fir den CPU-

Lufter im Socket LGA 1156 vorgesehen.

ASRock H55M-GE Motherboard



2.3 Installation der Speichermodule (DIMM)

Die Motherboards H55M-GE bieten vier 240-pol. DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM-
Steckplatze und unterstitzen die Dual-Kanal-Speichertechnologie. Fir die Dual-
Kanalkonfiguration dirfen Sie nur identische (gleiche Marke, Geschwindigkeit,
GroRe und gleicher Chiptyp) DDR3 DIMM-Paare in den Steckplatzen gleicher Farbe
installieren. Mit anderen Worten, sie miissen ein identisches DDR3 DIMM-Paar im
Dual-Kanal (DDR3_A1 und DDR3_B1; Weil3 Steckplatze, siehe Seite 2 Nr. 8)
installieren, damit die Dual-Kanal-Speichertechnologie aktiviert werden kann. Auf
diesem Motherboard kénnen Sie auch vier DDR3 DIMMs fur eine Dual-
Kanalkonfiguration installieren. Auf diesem Motherboard kénnen Sie auch vier
DDR3 DIMM-Module fiir eine Dual-Kanalkonfiguration installieren, wobei Sie bitte in
allen vier Steckplatzen identische DDR3 DIMM-Module installieren. Beziehen Sie
sich dabei auf die nachstehende Konfigurationstabelle fur Dual-Kanalspeicher.

Dual-Kanal-Speicherkonfigurationen

DDR3_A2 DDR3_A1l DDR3_B2 DDR3_B1

(Blau) (WeiR) (Blau) (Weil3)
(1) - Bestuckt - Bestiickt
2)* Bestuickt Besttickt Bestiickt Besttickt

* Fir Konfiguration (2) installieren Sie bitte identische DDR3 DIMMs in allen vier
Steckplatzen.

1. Wenn Sie zwei Speichermodule installieren méchten, verwenden Sie
dazu fir optimale Kompatibilitat und Stabilitat Steckplatze gleicher
Farbe. Installieren Sie die beiden Speichermodule also entweder in
den Weil3 Steckplatzen (DDR3_A1 und DDR3_B1).

2. Wenn nur ein Speichermodul oder drei Speichermodule in den DDR3
DIMM-Steckplatzen auf diesem Motherboard installiert sind, kann es
die Dual-Kanal-Speichertechnologie nicht aktivieren.

3. Es ist nicht zulassig, DDR oder DDR2 in einen DDR3 Steckplatz zu
installieren; andernfalls kénnten Motherboard und DIMMs beschéadigt
werden.

4. Installieren Sie das Speichermodul fur die erste Prioritat im wei3en
Steckplatz.
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Einsetzen eines DIMM-Moduls

Achten Sie darauf, das Netzteil abzustecken, bevor Sie DIMMs oder
Systemkomponenten hinzufiigen oder entfernen.

Schritt 1:  Offnen Sie einen DIMM-Slot, indem Sie die seitlichen Clips nach auRen
driicken.

Schritt 2:  Richten Sie das DIMM-Modul so iber dem Slot aus, dass das Modul mit
der Kerbe in den Slot passt.

Die DIMM-Module passen nur richtig herum eingelegt in die
Steckplatze. Falls Sie versuchen, die DIMM-Module mit Gewalt falsch
herum in die Steckplatze zu zwingen, fiuhrt dies zu dauerhaften
Schéaden am Mainboard und am DIMM-Modul.

Schritt 3:  Drucken Sie die DIMM-Module fest in die Steckplatze, so dass die
Halteklammern an beiden Enden des Moduls einschnappen und das
DIMM-Modul fest an Ort und Stelle sitzt.

yosineq
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2.4 Erweiterungssteckplétze (PCIl-Steckplétze und PCI

Express-Steckpldtize)

Es gibt einen 2 PCI-Steckplatze und 2 PCI Express-Steckplatze am H55M-GE

Motherboard.

PCI-Slots: PCI-Slots werden zur Installation von Erweiterungskarten mit

dem 32bit PCl-Interface genutzt.

PCI Express-Slots:
PCIE1 (PCIE x16-Steckplatz; blau) wird fiir PCI Express
x16 Lane-Breite-Grafikkarten oder fur die Installation von PCI
Express-Grafikkarten verwendet.
PCIE2 (PCIE x1-Steckplatz; weil3) wird fur PCI Express-Karten
mit x1 Lane-Breite-Karten verwendet, z.B. Gigabit LAN-Karte,
SATA2-Karte.

Einbau einer Erweiterungskarte

Schritt 1:  Bevor Sie die Erweiterungskarte installieren, vergewissern Sie sich,
dass das Netzteil ausgeschaltet und das Netzkabel abgezogen ist.
Bitte lesen Sie die Dokumentation zur Erweiterungskarte und nehmen
Sie nétige Hardware-Einstellungen fur die Karte vor, ehe Sie mit der
Installation beginnen.

Schritt 2:  Entfernen Sie das Abdeckungsblech (Slotblende) von dem
Gehéauseschacht (Slot) , den Sie nutzen mdchten und behalten die
Schraube fir den Einbau der Karte.

Schritt 3:  Richten Sie die Karte Uiber dem Slot aus und drticken Sie sie ohne
Gewalt hinein, bis sie den Steckplatz korrekt ausfillt.

Schritt 4:  Befestigen Sie die Karte mit der Schraube aus Schritt 2.

Deutsch
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2.5 Einstellung der Jumper

Die Abbildung verdeutlicht, wie Jumper

gesetzt werden. Werden Pins durch

Jumperkappen verdeckt, ist der Jumper lrl,
“Gebriickt”. Werden keine Pins durch

Jumperkappen verdeckt, ist der Jumper ﬁﬁ % %
“Offen”. Die Abbildung zeigt einen 3-Pin Gebriickt Offen

Jumper dessen Pinl und Pin2 “Gebruickt”

sind, bzw. es befindet sich eine Jumper-
Kappe auf diesen beiden Pins.

Jumper Einstellun Beschreibung

PS2_USB_PWR1 12 23 Uberbriicken Sie Pin2, Pin3, um
(siehe S.2 - No. 2) m m +5VSB (Standby) zu setzen
+5V +5VSB und die PS/2 oder USB23-
Weckfunktionen zu aktivieren.
Hinweis: Um +5VSB nutzen zu kdnnen, muss das Netzteil auf dieser Leitung 2A
oder mehr leisten kénnen.

USB_PWR2 1.2 2.3 Uberbriicken Sie Pin2, Pin3, um
(siehe S.2, No. 1) m @m +5V_DUAL zu setzen und die
+sv *SV.DUAL  SBO1-Weckfunktionen
zu aktivieren.

Hinweis: Um +5V_DUAL nutzen zu kdnnen, muss das Netzteil auf dieser Leitung
2A oder mehr leisten kénnen. Wenn Sie +5V_DUAL auswahlen, konnen
USB-Gerate das System aus dem S3-Zustand (Suspend to RAM)
aufwecken.

USB_PWR3 1.2 23 Uberbriicken Sie Pin2, Pin3, um
(siehe S.2 - No. 26) m @m +5VSB (Standby) zu setzen
*5v +5VSB und die USB6_7/8_9/10_11-
Weckfunktionen zu aktivieren.
Hinweis: Um +5VSB nutzen zu kdnnen, muss das Netzteil auf dieser Leitung 2A
oder mehr leisten kénnen.

CMOS Isschen 1.2 2.3

(CLRCMOSL, 3-Pin jumper) B o [5) e o]

(siehe S.2 - Nr. 23) Default- CMOS
Einstellung I6schen

Hinweis: CLRCMOSL1 erlaubt Ihnen das Loschen der CMOS-Daten. Diese
beinhalten das System-Passwort, Datum, Zeit und die verschiedenen
BIOS-Parameter. Um die Systemparameter zu léschen und auf die
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Werkseinstellung zuriickzusetzen, schalten Sie bitte den Computer ab
und entfernen das Stromkabel. Benutzen Sie eine Jumperkappe, um die
Pin 2 und Pin 3 an CLRCMOSL fiur 5 Sekunden kurzzuschlie3en. Bitte
vergessen Sie nicht, den Jumper wieder zu entfernen, nachdem das
CMOS geldscht wurde. Bitte vergessen Sie nicht, den Jumper wieder zu
entfernen, nachdem das CMOS gel6scht wurde. Wenn Sie den CMOS-
Inhalt gleich nach dem Aktualisieren des BIOS I6schen miissen, missen
Sie zuerst das System starten und dann wieder ausschalten, bevor Sie
den CMOS-Inhalt I6schen.

Durch Léschen des CMOS kann erkannt werden, wenn das Gehause
offen ist. Bitte stellen Sie zum Loschen der Aufzeichnung des vorherigen
Gehauseindringungsstatus die BIOS-Option “Status leeren” ein.

2.6 Integrierte Header und Anschlisse

Jumperkappen auf diese Header und Anschliisse. Wenn Sie Jumperkappen

A Integrierte Header und Anschlisse sind KEINE Jumper. Setzen Sie KEINE

auf Header und Anschliisse setzen, wird das Motherboard unreparierbar

beschadigt!

Seriell-ATAll-Anschlisse
(SATAII_1: siehe S.2-No. 15)
(SATAII_2: siehe S.2-No. 14)
(SATAII_3: siehe S.2-No. 12)
(SATAII_4: siehe S.2-No. 16)
(SATAII_5: siehe S.2-No. 17)
(SATAII_6: siehe S.2-No. 19)

SATAII_3

SATAII_6

(—]

SATAII_2

SATAII_S

(—

SATAII_1

SATAII_4

Diese sechs Serial ATAII-
(SATAII-)Verbinder
unterstitzten SATA-Datenkabel
fur interne
Massenspeichergerate. Die
aktuelle SATAII-Schnittstelle
ermdglicht eine
Datenubertragungsrate bis

3,0 Ghl/s.

Serial ATA- (SATA-)
Datenkabel
(Option)

SJedes Ende des SATA
Datenkabels kann an die SATA
| SATAII Festplatte oder das
SATAIl Verbindungsstiick auf
dieser Hauptplatine
angeschlossen werden.
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USB 2.0-Header
(9-pol. USB10_11)
(siehe S.2 - No. 25)

(9-pol. USB8_9)
(siehe S.2 - No. 24)

(9-pol. USB6_7)
(siehe S.2 - No. 22)

USE_PWR

(P11
P+

1

[olofo]o[o]
| FIEEEN

P-10
USBE_PWR

USE_PWR

P8
USB_PWR

USE_PWR

GND
DUMMY

Zusétzlich zu den sechs
Uiblichen USB 2.0-Ports an den
1/0-Anschlissen befinden sich
drei USB 2.0-
Anschlussleisten am
Motherboard. Pro USB 2.0-
Anschlussleiste werden zwei
USB 2.0-Ports unterstutzt.

TPM-Stiftleiste
(17-Pin TPMS1)

MEB_CLE_MAIN

(siehe S.2 - No. 27)

MB_DATA_MAIN

5_PWRDWHN#

Dieser Anschluss unterstutzt ein
Trusted Platform Module-System
(TPM: Vertrauenswurdiges
Plattformmodul), auf dem sich
Schlussel, Digitalzertifikate,
Kennworter und Daten auf
sichere Weise speichern lassen.
Ein TPM-System hilft auch bei
der Verbesserung der
Netzwerksicherheit, schitzt
digitale Identitéaten und sorgt fiir
Plattformintegritat.

Druckerport-Anschlussleiste
(25-pol. LPT1) A
(siehe S.2 - No. 29)

yosineg

Dies ist eine Schnittstelle zum
Anschluss eines Druckerport-
Kabels, mit dem Sie passende
Drucker auf einfache Weise
anschlieRen kdnnen.

Infrarot-Modul-Header
(5-pin IR1)
(siehe S.2 - No. 28)

Dieser Header unterstiitzt ein
optionales, drahtloses Sende-
und Empfangs-Infrarotmodul.
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Verteiler fur Geh&auseeindringversuche

(2-pin CI1)

(siehe S.2 - No. 30)

Dieses Motherboard
unterstiitzt die GEHAUSE

pt OFFEN-Erkennungsfunktion,
sianal die feststellt, ob die
Gehéauseabdeckung entfernt

wurde. Fur diese Funktion ist
ein Gehause erforderlich, das

mit einem Design zur
Erkennung von
Gehéauseeindringversuchen
ausgestattet ist.

Anschluss fu

der Gehausevorderseite MIC_KET
(9-Pin HD_AUDIO1)
(siehe S.2 - No. 36) l

A

r Audio auf Dieses Interface zu einem

GHD
PRESEMCE #

OUT_RET

Ihres Gehauses, ermoglicht

|
&)
Q

~
L
S Ihnen eine bequeme
Qur2 L . .
J_SENSE Anschlussmdéglichkeit und
out2_R ) .
MIC2 R Kontrolle Gber Audio-Geréate.

MIC2_L

1. High Definition Audio unterstutzt Jack Sensing (automatische Erkennung
falsch angeschlossener Geréate), wobei jedoch die Bildschirmverdrahtung
am Gehause HDA unterstiitzen muss, um richtig zu funktionieren.
Beachten Sie bei der Installation im System die Anweisungen in unserem
Handbuch und im Geh&ausehandbuch.

2. Wenn Sie die AC'97-Audioleiste verwenden, installieren Sie diese wie

nachstehend beschrieben an der Front-Audioanschlussleiste:

A. SchlieRen Sie Mic_IN (MIC) an MIC2_L an.

B. SchlieRen Sie Audio_R (RIN) an OUT2_R und Audio_L (LIN) an
OUT2_L an.

C. SchlieRen Sie Ground (GND) an Ground (GND) an.

D. MIC_RET und OUT_RET sind nur fir den HD-Audioanschluss gedacht.
Diese Anschliusse mussen nicht an die AC’'97-Audioleiste
angeschlossen werden.

Audio-Panel auf der Vorderseite

System Panel
(9-pin PANEL1)

(siehe S.2 - No. 21) EEEEN
| [E1[S] =] [ =)
DUMMY

Dieser Header unterstitzt
D-
gty mehrere Funktion der
Systemvorderseite.

-Header PLED +

Gehauselautsprecher-Header

(4-pin SPEAKER1)

(siehe S.2 - No. 18)

SchlieRen Sie den
Gehauselautsprecher an
diesen Header an.
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Gehause- und Stromlifteranschliisse Verbinden Sie die Lifterkabel mit
(4-pin CHA_FAN1) GND den Lifteranschliissen, wobei
. +12V
(siehe S.2 - No. 10) CHA_FAN_SPEED der schwarze Draht an den
FAMN_SPEED_CONTROL . .
Schutzleiterstift angeschlossen

(3-pin PWR_FAN1) PWR_FAN_SPEED wird.
(siehe S.2 - No. 5)

CPU-Lufteranschluss Verbinden Sie das CPU -

(4-pin CPU_FAN1) CPU_FAN_SPEED Lifterkabel mit diesem
(siehe S.2 - No. 4) e’ Anschluss und passen Sie den
schwarzen Draht dem
Erdungsstift an.
& Obwohl dieses Motherboard einen vierpoligen CPU-Lifteranschluss (Quiet
Fan) bietet, kdnnen auch CPU-Lufter mit dreipoligem Anschluss

angeschlossen werden; auch ohne Geschwindigkeitsregulierung. Wenn Sie
einen dreipoligen CPU-Lifter an den CPU-Luferanschluss dieses
Motherboards anschlieBen méchten, verbinden Sie ihn bitte mit

den Pins 1 - 3. Pins 1-3 anschlieBen < [

Lufter mit dreipoligem Anschluss installieren

ATX-Netz-Header ) 24 Verbinden Sie die ATX-
(24-pin ATXPWR1) Stromversorgung mit diesem
(siehe S.2 - No. 9) Header.

= 13

& Obwohl dieses Motherboard einen 24-pol. ATX-Stromanschluss
bietet, kann es auch mit einem modifizierten traditionellen 20-pol.
ATX-Netzteil verwendet werden. Um ein 20-pol. ATX-Netzteil zu
verwenden, stecken Sie den Stecker mit Pin 1 und Pin 13 ein.

Installation eines 20-pol. ATX-Netzteils

ATX 12V Anschluss q Bitte schlieen Sie an diesen
(4-pin ATX12V1) 53l Anschluss die ATX 12V
(siehe S.2 - No. 3) Stromversorgung an.
COM-Anschluss-Header AN Dieser COM-Anschluss-
(9-pin COM1) I s Header wird verwendet, um
(siehe S.2 - No. 31) 3 ein COM-Anschlussmodul zu
watss) | unterstiitzen.
GND
XDl
DOCD#1
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HDMI_SPDIF-Anschluss Der HDMI_SPDIF-Anschluss
(2-pin HDMI_SPDIF1) stellt einen SPDIF-
Audioausgang fur eine HDMI-
VGA-Karte zur Verfigung und
ermoglicht den Anschluss von

(siehe S.2 - No. 20)

HDMI-Digitalgeraten wie
Fernsehgeraten, Projektoren,
LCD-Geraten an das System.
Bitte verbinden Sie den
HDMI_SPDIF-Anschluss der
HDMI-VGA-Karte mit diesem
Anschluss.

2.7 Treiberinstallation

Zur Treiberinstallation Sie bitte die Unterstiitzungs-CD in lhr optisches Laufwerk
ein. AnschlieRend werden die mit lhrem System kompatiblen Treiber automatisch
erkannt und auf dem Bildschirm angezeigt. Zur Installation der nétigen Treiber
gehen Sie bitte der Reihe nach von oben nach unten vor. Nur so kénnen die von
lhnen installierten Treiber richtig arbeiten.

2.8 Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit / XP /
XP 64-Bit installieren
Wenn Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit / XP / XP 64-Bit auf lhren

SATA | SATAIll-Festplatten installieren, dann folgen Sie bitte je nach dem zu
installierenden Betriebssystem den folgenden Schritten.

2.8.1 Windows® XP / XP 64-Bit installieren
Wenn Sie Windows® XP / XP 64-Bit auf lhren SATA / SATAII-Festplatten installieren,
gehen Sie bitte wie folgt vor.

& Der AHCI-Modus wird unter Windows® XP / XP 64 Bit nicht untersttzt.

Verwendung von SATA / SATAII-Festplatten ohne NCQ-Funktionen
(IDE-Modus)

SCHRITT 1: BIOS einrichten.

A. Rufen Sie das BIOS SETUP UTILITY auf, wéhlen Sie den ,Advanced"-
Bildschirm (Erweitert), dann ,Storage Configuration®.

B. Stellen Sie “SATA Operation Mode” auf [IDE].

SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® XP / XP 64-Bit in lhrem System.

Deutsch
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2.8.2 Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit

installieren
Wenn Sie Windows® 7 / 7 64-Bit/ Vista" / Vista' 64-Bit auf Inren SATA / SATAII-
Festplatten installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor.

Verwendung von SATA / SATAII-Festplatten ohne NCQ-Funktionen
(IDE-Modus)

SCHRITT 1: BIOS einrichten.
A. Rufen Sie das BIOS SETUP UTILITY auf, wéahlen Sie den ,Advanced"-
Bildschirm (Erweitert), dann ,Storage Configuration®.
B. Stellen Sie “SATA Operation Mode” auf [IDE].
SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit in
lhrem System.

Verwendung von SATA / SATAIl-Festplatten mit NCQ-Funktionen
(AHCI-Modus)

SCHRITT 1: BIOS einrichten.
A. Rufen Sie das BIOS SETUP UTILITY auf, wahlen Sie den ,Advanced"-
Bildschirm (Erweitert), dann ,Storage Configuration®.
B. Stellen Sie “SATA Operation Mode” auf [AHCI].
SCHRITT 2: Installieren Sie Windows® 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit in
lhrem System.
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3. BIOS-Information

Das Flash Memory dieses Motherboards speichert das Setup-Utility. Driicken Sie
<F2> wahrend des POST (Power-On-Self-Test) um ins Setup zu gelangen, ansonsten
werden die Testroutinen weiter abgearbeitet. Wenn Sie ins Setup gelangen wollen,
nachdem der POST durchgefihrt wurde, missen Sie das System uber die
Tastenkombination <Ctrl> + <Alt> + <Delete> oder den Reset-Knopf auf der
Gehéusevorderseite, neu starten. Naturlich kénnen Sie einen Neustart auch
durchfiihren, indem Sie das System kurz ab- und danach wieder anschalten.

Das Setup-Programm ist fur eine bequeme Bedienung entwickelt worden. Es ist
ein menugesteuertes Programm, in dem Sie durch unterschiedliche Untermenis
scrollen und die vorab festgelegten Optionen auswahlen kénnen. Fir detaillierte
Informationen zum BIOS-Setup, siehe bitte das Benutzerhandbuch (PDF Datei) auf
der Support CD.

4. Software Support CD information

Dieses Motherboard unterstiitzt eine Reiche von Microsoft® Windows®
Betriebssystemen: 7 / 7 64-Bit / Vista™ / Vista™ 64-Bit / XP / XP 64-Bit. Die Ihrem
Motherboard beigefligte Support-CD enthélt hilfreiche Software, Treiber und
Hilfsprogramme, mit denen Sie die Funktionen Ihres Motherboards verbessern
kénnen Legen Sie die Support-CD zunéchst in Ihr CD-ROM-Laufwerk ein. Der
Willkommensbildschirm mit den Installationsmentis der CD wird automatisch
aufgerufen, wenn Sie die “Autorun”-Funktion Ihres Systems aktiviert haben.
Erscheint der Wilkommensbildschirm nicht, so “doppelklicken” Sie bitte auf das File
ASSETUP.EXE im BIN-Verzeichnis der Support-CD, um die Menus aufzurufen.

Das Setup-Programm soll es lhnen so leicht wie mdglich machen. Es ist menigesteuert,
d.h. Sie kénnen in den verschiedenen Untermenis |hre Auswahl treffen und die
Programme werden dann automatisch installiert.
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1. Infroduction

Merci pour votre achat d’une carte mere ASRock H55M-GE, une carte mere trés
fiable produite selon les critéres de qualité rigoureux de ASRock. Elle offre des
performances excellentes et une conception robuste conformément a I'engagement
d’ASRock sur la qualité et la fiabilité au long terme.

Ce Guide d'installation rapide présente la carte mére et constitue un guide
d’installation pas a pas. Des informations plus détaillées concernant la carte méere
pourront étre trouvées dans le manuel I'utilisateur qui se trouve sur le CD d'assistance.

& Les spécifications de la carte mere et le BIOS ayant pu étre mis a
jour, le contenu de ce manuel est sujet a des changements sans

notification. Au cas ou n’importe gu’elle modification intervenait sur ce
manuel, la version mise a jour serait disponible sur le site web
ASRock sans nouvel avis. Vous trouverez les listes de prise en
charge des cartes VGA et CPU également sur le site Web ASRock.
Site web ASRock, http://www.asrock.com
Si vous avez besoin de support technique en relation avec cette carte
mere, veuillez consulter notre site Web pour de plus amples
informations particulieres au modéle que vous utilisez.
www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Contenu du paquet
Carte mére ASRock H55M-GE
(Facteur de forme Micro ATX: 9.6 pouces x 8.7 pouces, 24.4 cm x 22.1 cm)
Guide d'installation rapide ASRock H55M-GE
CD de soutien ASRock H55M-GE
Deux cables de données de série ATA (SATA) (en option)
Un I/O Panel Shield
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1.2 Spécifications

Format

- Facteur de forme Micro ATX:
9.6 pouces x 8.7 pouces, 24.4 cm x 22.1 cm

- Accessoires de Carte mére (condensateurs 100% polymére|
conducteur de haute qualité fabriqué au Japon)
(H55M-GE R2.0)

CPU

- Prend en charge les processeurs Intel® Core™ i7 /i5 /i3 et
Pentium® G6950 sous le package LGA1156
- Prend en charge la technologie Intel® Turbo Boost
(voir ATTENTION 1)
- Prise en charge de la technologie Hyper-Threading
(voir ATTENTION 2)
- Prend en charge la technologie Untied Overclocking
(voir ATTENTION 3)
- Prise en charge de la technologie EM64T par le CPU

Chipsets

- Intel® H55

Mémoire

- Compatible avec la Technologie de Mémoire a Canal Double
(voir ATTENTION 4)

- 4 x slots DIMM DDR3

- Supporter DDR3 2600+(0C)/2133(0C)/1866(0C)/1600/1333
1066 non-ECC, sans amortissement mémoire

- Capacité maxi de mémoire systéme: 16GB
(voir ATTENTION 5)

- Prend en charge le profil de mémoire extréme Intel® (XMP)
(voir ATTENTION 6)

Slot d’extension

- 1 slot PCI Express 2.0 x16 (5GT/s en mode x16)
- 1 slot PCI Express 2.0 x1 (2,5GT/s)
- 2 x slot PCI

VGA sur carte *

* Requiert un processeur disposant de la technologie graphique
Intel®

- Accélérateur de média HD Intel® Graphics

- nuanceur de pixels 4.0, DirectX 10

- mémoire partagée max 1759MB (voir ATTENTION 7)

- Trois options de sortie VGA: D-Sub, DVI-D et HDMI
(voir ATTENTION 8)

- Prend en charge le HDMI 1.3a avec une résolution maximale|
jusqu’a 1920x1200

- Prend en charge le DVI avec une résolution maximale jusqu’d

1920x1200 @ 60Hz
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- Prend en charge le D-Sub avec une résolution maximale
jusqu’'a 2048x1536 @ 75Hz

- Prend en charge Lip Sync, Deep Color (12bpc), xvYCC et
HBR (High Bit Rate Audio : Audio a haut débit binaire) avec
HDMI 1.3a (Moniteur compatible HDMI requis)
(voir ATTENTION 9)

- Prise en charge de la fonction HDCP avec ports DVI et HDMI

- Supporter 1080p Blu-ray(BD)/ lecteur de HD-DVD avec ports
DVI et HDMI

Audio

- 5.1 Son haute définition de CH (codec audio VIA® VT1705)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

- Realtek RTL8111E

- Support du Wake-On-LAN

- Prise en charge de la détection de cable LAN

Panneau arriére

I/O Panel

- 1 x port clavier PS/2

- 1 x port VGA/D-Sub

- 1 x port VGA/DVI-D

- 1 x port HDMI

- 6 x ports USB 2.0 par défaut

-1 x port LAN RJ-45 avec LED (ACT/LED CLIGNOTANTE et
LED VITESSE)

- Prise HD Audio: Entrée Ligne / Haut-parleur frontal /
Microphone

Connecteurs

sipdupi4

- 6 x connecteurs SATAII, prennent en charge un taux de
transfert de données pouvant aller jusqu’a 3.0Go/s, supporte,
NCQ, AHCI et “Hot-Plug” (Connexion a chaud)

(voir ATTENTION 10)

- 1 x En-téte du module infrarouge

- 1 x embase de port d'impression

- 1 x En-téte de port COM

- 1 x Connecteur HDMI_SPDIF

- 1 x connecteur TPM

- 1 x Embase d'intrusion chéassis

- Connecteur pour processeur/chassis/ventilateur

- br. 24 connecteur d'alimentation ATX

- br. 4 connecteur d’alimentation 12V ATX

- Connecteur audio panneau avant

- 3 x En-téte USB 2.0 (prendre en charge 6 ports USB 2.0

supplémentaires) (voir ATTENTION 11)
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BIOS

- 16Mb BIOS AMI

- BIOS AMI

- Support du “Plug and Play”

- Compatible pour événements de réveil ACPI 1.1

- Gestion jumperless

- Support SMBIOS 2.3.1

- CPU VID, CPU GFX, VCCM, VTT, PCH PLL Tension
Multi-ajustement

CD d’assistance

- Pilotes, utilitaires, logiciel anti-virus (Version d'essai), Suite
logicielle ASRock (CyberLink DVD Suite et Creative Sound
Blaster X-Fi MB) (Version OEM et d’essai)

Caractéristique
unique

- Tuner ASRock OC (voir ATTENTION 12)
- Economiseur d’énergie intelligent (voir ATTENTION 13)
- I'Instant Boot
- ASRock Instant Flash (voir ATTENTION 14)
- ASRock OC DNA (voir ATTENTION 15)
- L’accélérateur hybride:

- Contrdle direct de la fréquence CPU

(voir ATTENTION 16)

- ASRock U-COP (voir ATTENTION 17)

- Garde d’échec au démarrage (B.F.G.)
- Combo Cooler Option (C.C.0O.) (voir ATTENTION 18)
- DEL veilleuse
- Turbo 50 / Turbo 100 GPU Overclocking (Requiert un

processeur disposant de la technologie graphique Intel®)

Surveillance
systeme

- Contr6le de la température CPU

- Mesure de température de la carte mére

- Tachéometre ventilateur processeur/chassis/ventilateur

- Ventilateur silencieux d'unité centrale

- Commande de ventilateur CPU/bottier a plusieurs vitesses
-Détection ’'OUVERTURE DE BOITIER

- Monitoring de la tension: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

(O

- Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit
| XP | XP 64-bit

Certifications

- FCC, CE, WHQL
- Prét pour ErP/EuP (alimentation Prét pour ErP/EuP requise)
(voir ATTENTION 19)

* Pour de plus amples informations sur les produits, s’il vous plait visitez notre site web:

http://www.asrock.com
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ATTENTION

Il est important que vous réalisiez qu'il y a un certain risque a effectuer I'overclocking, y
compris ajuster les réglages du BIOS, appliquer la technologie Untied Overclocking, ou
utiliser des outils de tiers pour I'overclocking. L'overclocking peut affecter la stabilité de
votre systéme, ou méme causer des dommages aux composants et dispositifs de votre
systeme. Si vous le faites, c’est a vos frais et vos propres risques. Nous ne sommes
pas responsables des dommages possibles causés par I'overclocking.

ATTENTION!

1.

10.

Les processeurs Intel® Core™ i3 et Pentium® G6950 ne prennent pas en
charge la technologie Intel® Turbo Boost.

En ce qui concerne le paramétrage “Hyper-Threading Technology”,
veuillez consulter la page 38 du manuel de I'utilisateur sur le CD
technique.

Cette carte mere prend en charge la technologie Untied Overclocking.
Veuillez lire “La technologie de surcadencage a la volée” a la page 22
pour plus d’'informations.

Cette carte mére supporte la Technologie de Mémoire a Canal Double.
Avant d'intégrer la Technologie de Mémoire a Canal Double, assurez-
vous de bien lire le guide d’installation des modules mémoire en page 57
pour réaliser une installation correcte.

Du fait des limites du systéme d’exploitation, la taille mémoire réelle
réservée au systéme pourra étre inférieure a 4 Go sous Windows®7 /
Vista™ / XP. Avec Windows® OS avec CPU 64 bits, il n'y a pas ce genre
de limitation.

Pour les CPU qui prennent en charge seulement jusqu’a la DDR3 1333, le
XMP DDR3 1600 est pris en charge par overclockage.

La dimension maximum du memoire partage est definie par le vendeur de
jeu de puces et est sujet de changer. Veuillez verifier la Intel® website pour
les informations recentes SVP.

Vous pouvez choisir de n'utiliser que deux moniteurs sur trois. Les moniteurs
D-Sub, DVI-D et HDMI ne peuvent pas étre activés en méme temps. En
outre, avec I'adaptateur DVI-HDMI, le port DVI-D peut prendre en charge
les mémes fonctions que le port HDMI.

xvYCC et Deep Color ne sont pris en charge que sous Windows® 7 64-bit
/7. Le mode Deep Color ne sera activé que si le moniteur prend en charge
12bpc en EDID. HBR est pris en charge sous Windows® 7 64-bit/ 7 /
Vista™ 64-bit / Vista™.

Avant d'installer le disque dur SATAIl au connecteur SATAII, veuillez lire
le Guide « Installation du disque dur SATAIl » a la page 25 du « Manuel
de l'utilisateur » qui se trouve sur le CD de support pour régler votre
lecteur de disque dur SATAIl au mode SATAII. Vous pouvez aussi
directement connecter le disque dur SATA au connecteur SATAII.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

La gestion de I'alimentation pour 'USB 2.0 fonctionne bien sous
Microsoft® Windows® 7 64-bit / 7 / Vista™ 64-bit / Vista™ / XP 64-bit / XP
SP1; SP2.

Il s’agit d’'un usage facile ASRock overclocking outil qui vous permet de
surveiller votre systeme en fonction de la monitrice de matériel et
overclocker vos périphériques de matériels pour obtenir les meilleures
performances du systéme sous environnement Windows®. S'il vous
plait visitez notre site web pour le fonctionnement des procédures de
Tuner ASRock OC.

ASRock website: http://www.asrock.com/feature/OCTuner/index.htm
Comprenant une conception matérielle et logicielle propriétaire avancée,
Intelligent Energy Saver est une technologie révolutionnaire qui offre
des gains d'énergie incomparables. En d’autres termes, il est capable
d’apporter des économies d’énergie exceptionnelles et d’améliorer
I'efficacité énergétique sans sacrifier aux performances de calcul.
Veuillez visiter notre site Web pour les procédures d'utilisation
d’Intelligent Energy Saver.

Site Web ASRock : http://www.asrock.com/feature/IES/index.html

O ASRock Instant Flash é um utilitario de flash do BIOS incorporado na
memoria Flash ROM. Esta préatica ferramenta de actualizacéo do BIOS
permite-lhe actualizar o BIOS do sistema sem necessitar de entrar nos
sistemas operativos, como 0 MS-DOS ou o Windows®. Com este
utilitario, podera premir a tecla <F6> durante o teste de arranque POST
ou premir a tecla <F2> para exibir o menu de configuracéo do BIOS
para aceder ao ASRock Instant Flash. Execute esta ferramenta para
guardar o novo ficheiro de BIOS numa unidade flash USB, numa
disquete ou num disco rigido, em seguida, podera actualizar o BIOS
com apenas alguns cliques sem ter de utilizar outra disquete ou outro
complicado utilitario de flash. Note que a unidade flash USB ou a
unidade de disco rigido devem utilizar o sistema de ficheiros FAT32/16/
12.

Le nom méme du logiciel - OC DNA vous indique littéralement ce dont
il est capable. OC DNA, utilitaire exclusif développé par ASRock, offre
une fagon pratique pour I'utilisateur d’enregistrer les paramétres
d’overclockage et de les partager avec d'autres. Il vous aide a
enregistrer votre overclockage sous le systeme d’exploitation et
simplifie le processus compliqué d’enregistrement des parametres
d’overclockage. Avec OC DNA , vous pouvez enregistrer vos réglages
d’overclockage en tant que profil et les partager avec vos amis ! Vos
amis peuvent alors charger le profil d'overclockage sur leur propre
systeme pour obtenir les mémes réglages d’overclockage que les
votres ! Veuillez noter que le profil d’'overclockage peut étre partagé et
utilisé uniqguement sur la méme carte mere.

Méme si cette carte mére offre un contréle sans souci, il n’est pas
recommandé d'y appliquer un over clocking. Des fréquences de bus CPU
autres que celles recommandées risquent de rendre le systéeme instable
ou d’endommager le CPU et la carte mere.

Francgai
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17.

18.

19.

Lorsgu’une surchauffe du CPU est détectée, le systeme s’arréte
automatiquement. Avant de redémarrer le systeme, veuillez vérifier que
le ventilateur d’'UC sur la carte mére fonctionne correctement et débranchez
le cordon d’alimentation, puis rebranchez-le. Pour améliorer la dissipation
de la chaleur, n'oubliez pas de mettre de la pate thermique entre le CPU le
dissipateur lors de I'installation du PC.

Le Combo Cooler Option (C.C.0O.) offre un choix flexible pour adopter
deux types différents de refroidisseur sde CPU, les sockets LGA 775 et
LGA 1156. Veuillez noter que tous les ventilateurs de CPU 775 ne peuvent
pas étre utilisés.

EuP, qui signifie Energy Using Product (Produit Utilisant de 'Energie), est
une disposition établie par I'Union Européenne pour définir la consommation
de courant pour le systeme entier. Conformément a la norme EuP, le
courant CA total du systeme entier doit étre inférieur & 1 W en mode
d’arrét. Pour étre conforme a la norme EuP, une carte mére EuP et une
alimentation EuP sont requises. Selon les suggestions d’Intel’, I'alimentation
électrique EuP doit correspondre a la norme, qui est que l'efficacité électrique
de 5v en mode de veille doit étre supérieure @ 50% pour 100 mA de
consommation de courant. Pour choisir une alimentation électrique conforme
a la norme EuP, nous vous recommandons de consulter votre fournisseur
de courant pour plus de détails.
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2. Installation

Précautions a observer avant I'installation

Veuillez tenir compte des précautions suivantes avant l'installation
des composants ou tout réglage de la carte mére.

Débranchez le cable d’alimentation de la prise secteur avant de toucher
a tout composant. En ne le faisant pas, vous pouvez sérieusement
endommager la carte mére, les périphériques et/ou les composants.
Pour éviter d'endommager les composants de la carte mére du fait de
I'électricité statique, ne posez JAMAIS votre carte mére directement sur
de la moquette ou sur un tapis. N'oubliez pas d’utiliser un bracelet
antistatique ou de toucher un objet relié a la masse avant de manipuler
les composants.

Tenez les composants par les bords et ne touchez pas les circuits
intégrés.

A chaque désinstallation de composant, placez-le sur un support
antistatiqgue ou dans son sachet d’origine.

Lorsque vous placez les vis dans les orifices pour vis pour fixer la carte
mere sur le chassis, ne serrez pas trop les vis ! Vous risquez sinon
d’endommager la carte mére.

2.1 Installation du CPU

Pour linstallation du processeur Intel 1156

broches, veuillez suivre la procédure (Plaque de ==

ci-dessous.

A

(Barrette de
contact)

Vue d’ensemble du socket 1156 broches

Avant d’insérer le processeur 1156 broches dans le socket, veuillez
vérifier que la surface du processeur est bien propre, et qu'il n'y a
aucune broche tordue sur le socket. Si c’est le cas, ne forcez pas
pour insérer le processeur dans le socket. Sinon, le processeur
sera gravement endommagé.

socket)
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Etape 1. Ouvrez le socle :

Etape 1-1. Dégagez le levier en appuyant sur le
crochet et en le faisant ressortir
pour dégager la languette de
retenue.

Etape 1-2. Faites tourner le levier de
chargement en position ouverte
maximum a 135 degrés.

Etape 1-3. Faites pivoter la plaque de
chargement pour I'ouvrir au
maximum a environ 100 degrés.

Etape 2. Enlevez le capuchon PnP (Pick et Place).

& 1. Il est recommandé d'utiliser la languette du capuchon ; évitez
de faire sortir le capuchon PnP.

2. Ce capuchon doit étre mis en place si vous renvoyez la carte
mere pour service apres vente.

Etape 3. Insérez le processeur 1156 broches :
Etape 3-1. Tenez le processeur par ses bords
la ou se trouvent des lignes noires.

aljou aubi

Etape 3-2. Orientez le paquet avec le
dissipateur thermique intégré (IHS)
vers le haut. Repérez la broche 1 et
les deux encoches d'orientation.

Encoche d’orientation Détrompeur

broche 1 —» g

broche 1

Détrompeur
Encoche d’orientation Socket 1156 broches

Processeur 1156 broches
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Pour une insertion correcte, veuillez vérifier que vous faites bien
& correspondre les deux encoches d’orientation sur le processeur
avec les deux détrompeurs du socket.
Etape 3-3. Mettez soigneusement en place le
processeur dans le socle en un
mouvement strictement vertical.
Etape 3-4. Vérifiez que le processeur est bien
installé dans le socle et que les
encoches d’orientation sont dans la
bonne position.

Etape 4. Refermez le socle :

Etape 4-1. Faites pivoter la plaque de
chargement sur I'HS.

Etape 4-2. Tout en appuyant doucement sur
la plague de chargement, engagez
le levier de chargement.

Etape 4-3. Fixez le levier de chargement avec
la languette de la plaque de
chargement sous la languette de
retenue du levier de chargement.

2.2 Installation du ventilateur du processeur et
dissipateur thermique

Pour une installation correcte, veuillez vous reporter aux manuels d’instructions de
votre ventilateur de processeur et de votre dissipateur thermique.

L'exemple ci-dessous illustre I'installation du dissipateur thermique pour un
processeur 1366 broches.
(Appliquez le matériau d'interface thermique)
Etape 1. Appliquez le matériau d’interface thermique
au centre de IHS sur la surface du socket.
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Etape 2.

Etape 3.

Etape 4.

Etape 5.

Etape 6.

(Cables du ventilateur du coté le plus
proche du connecteur sur la carte mére)

Placez le dissipateur thermique sur le socket.
Vérifiez que les cables du ventilateur sont
orientés vers le co6té le plus proche du
connecteur pour ventilateur de processeur
sur la carte mére (CPU_FANL1, voir page 2,
no. 4).

Alignez les attaches avec la carte mére par
les orifices.

Faites tourner les attaches dans le sens des
aiguilles d’'une montre, puis, du pouce,
enfoncez les capuchons des attaches pour

les installer et les verrouiller. Répétez -
I'opération avec les autres attaches. (Enfoncez (4 endroits))

Si vous enfoncez les attaches sans les faire tourner dans le sens
des aiguilles d’'une montre, le dissipateur thermique ne sera pas fixé
sur la carte mére.

Connectez 'en-téte du ventilateur sur le
connecteur pour ventilateur de processeur
sur la carte mére.

Fixez la longueur de céble en excés avec du
ruban adhésif pour vous assurer que le
céble ne génera pas le fonctionnement du
ventilateur ou n’entrera pas en contact avec
les autres composants.

Veuillez noter que cette carte mere prend en charge I'option Combo
Cooler Option (C.C.0.), qui offre un choix flexible pour adopter
deux types différents de refroidisseurs de CPU, les sockets LGA
775 et LGA 1156. Les trous traversant blancs sont pour le
ventilateur de CPU au socket LGA 1156.
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2.3 Installation des modules m émoire [DIMM]

La carte mere H55M-GE dispose de quatre emplacements DIMM DDR3 (Double
Data Rate 3) de 240-broches, et supporte la Technologie de Mémoire & Canal
Double. Pour effectuer une configuration a canal double, vous devez toujours
installer des paires de DIMM DDR3 identiques (de la méme marque, de la méme
vitesse, de la méme taille et du méme type de puce) dans les slots de méme
couleur. En d’autres termes, vous devez installer une paire de DIMM DDR3
identiques dans le Canal Double (DDR3_A1 et DDR3_B1,; slots blanc; voir p.2 No.
8), de fagon a ce que la Technologie de Mémoire & Canal Double puisse étre
activée. Cette carte vous permet également d'installer quatre modules DIMM DDR3
pour la configuration & canal double. Cette carte mére vous permet également
d'installer quatre modules DIMM DDR3 pour une configuration double canal; veuillez
installer les mémes modules DIMM DDR3 dans les quatre emplacements. Vous
pouvez vous reporter au Tableau de configuration mémoire double canal ci-
dessous.

Configurations de Mémoire & Canal Double

DDR3_A2 |DDR3_Al |DDR3_B2 DDR3_B1

(Slot Bleu) | (Slot Blanc) | (Slot Bleu) (Slot Blanc)
(1) - Occupé - Occupé
2)* Occupé Occupé Occupé Occupé

* Pour la configuration (2), veuillez installer des DIMM DDR3 identiques dans les
quatre emplacements.

1. Sivous voulez installer deux modules de mémoire, pour une
compatibilité et une fiabilité optimales, il est recommandé de les
installer dans des emplacements de la méme couleur. En d’autres
termes, installez-les soit dans les emplacements blanc (DDR3_A1 et
DDR3_B1).

2. Siun seul module mémoire ou trois modules mémoire sont installés
dans les slots DIMM DDR3 sur cette carte mere, il sera impossible
d’activer la Technologie de Mémoire a Canal Double.

3. Il n'est pas permis d'installer de la DDR ou DDR2 sur le slot
DDR3; la carte mere et les DIMM pourraient étre endommagés.

4. Veuillez tout d’abord installer le module de mémoire dans la fente
blanche.
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Installation d’un module DIMM

Ayez bien le soin de débrancher I'alimentation avant d’ajouter ou de
retirer des modules DIMM ou les composants du systeme.

Etape 1. Déverrouillez un connecteur DIMM en poussant les taquets de maintien
vers I'extérieur.

Etape 2. Alignez le module DIMM sur son emplacement en faisant correspondre les
encoches du module DIMM aux trous du connecteur.

Le module DIMM s’insére uniqguement dans un seul sens. Si vous
forcez le module DIMM dans son emplacement avec une mauvaise
orientation cela provoquera des dommages irrémédiables a la carte
mére et au module DIMM.

Etape 3. Insérez fermement le module DIMM dans son emplacement jusqu’a ce que
les clips de maintien situés aux deux extrémités se ferment complétement
et que le module DIMM soit inséré correctement.

sipdupi4
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2.4 Slot d’'extension (Slots PCIl et Slots PCl Express)

Il'y a 2 ports PCI et 2 ports PCI Express sur la carte mére H55M-GE.

Slots PCI: Les slots PCI sont utilisés pour installer des cartes d’extension dotées
d’'une interface PCI 32 bits.

Slots PCIE:
Le PCIEL1 (slot PCIE x16; bleu) sert aux cartes graphiques PCI Express de
largeur x16 voies.
Le PCIE2 (slot PCIE x1; blanc) sert aux cartes PCIl Express avec les
cartes de largeur x1 voie, comme la carte Gigabit LAN, la carte SATA2.

Installation d’'une carte d'extension

Etape 1. Avant d’installer les cartes d’extension, veuillez vous assurer de bien
avoir coupé 'alimentation ou d’avoir débranché le cordon d’alimentation.
Veuillez lire la documentation des cartes d’extension et effectuer les
réglages matériels nécessaires pour les cartes avant de débuter
l'installation.

Etape 2. Retirez I'équerre correspondant au connecteur que vous voulez utiliser.
Gardez la vis pour un usage ultérieur.

Etape 3. Alignez la carte sur le connecteur et appuyez fermement jusqu’a l'insertion
compléte de la carte dans son emplacement.

Etape 4. Fixez la carte sur le chassis a I'aide d’une vis.

Francai
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2.5 Réglage des cavaliers
L'illustration explique le réglage des cavaliers.
Quand un capuchon est placé sur les broches,

le cavalier est « FERME ». Si aucun capuchon l'l'
ne relie les broches,le cavalier est « OUVERT ».

Lillustration montre un cavalier a 3 broches dont iﬁ % %
les broches 1 et 2 sont “FERMEES” quand le Ferme Ouvert

capuchon est placé sur ces 2 broches.

Le cavalier Description

PS2_USB_PWR1 12 23 Court-circuitez les broches 2
(voir p.2 No. 2) m m et 3 pour choisir +5VSB
+5V +5VSB (standby) et permettre aux
périphériques PS/2 ou USB23
de réveiller le systeme.
Note: Pour sélectionner +5VSB, il faut obligatoirement 2 Amp et un courant
standby supérieur fourni par I'alimentation.

USB_PWR2 1.2 2.3 Court-circuitez les broches 2
(voir p.2 fig. 1) m @m et 3 pour choisir +5V_DUAL
sV +5v.ouAL et permettre aux périphériques
USBO1 de réveiller le systéme.
Note: Pour sélectionner +5V_DUAL, il faut obligatoirement 2 Amp et un courant
standby supérieur fourni par I'alimentation. Lorsque vous selectionnez
+5V_DUAL, les peripheriques USB reveillent le systeme en etat S3
(Suspension a la RAM).

USB_PWR3 1_2 2_3 Court-circuitez les broches 2
(voir p.2 No. 26) Iﬂ@ @m et 3 pour choisir +5VSB
v +5VsB (standby) et permettre aux
périphériques USB6_7/8_9/
10_11 de réveiller le systéme.
Note: Pour sélectionner +5VSB, il faut obligatoirement 2 Amp et un courant
standby supérieur fourni par I'alimentation.

Effacer la CMOS 1.2 23
le cavalier & 3 broches) Paramétres Effacer la
(voir p2 No. 23) par défaut CMOS

Note: CLRCMOSL1 vous permet d'effacer les données qui se trouvent dans la CMOS.
Les données dans la CMOS comprennent les informations de configuration du
systéme telles que le mot de passe systeme, la date, I'heure et les
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parametres de configuration du systéeme. Pour effacer et réinitialiser les
parametres du systeme pour retrouver la configuration par défaut, veuillez
mettre I'ordinateur hors tension et débrancher le cordon d’'alimentation de
I'alimentation électrique. Attendez 15 secondes, puis utilisez un capuchon
de cavalier pour court-circuiter la broche 2 et la broche 3 sur CLRCMOS1
pendant 5 secondes. Aprés avoir court-circuité le cavalier Effacer la CMOS,
veuillez enlever le capuchon de cavalier. Toutefois, veuillez ne pas effacer
la CMOS tout de suite aprés avoir mis le BIOS a jour. Si vous avez besoin
d’effacer la CMOS lorsque vous avez fini de mettre le BIOS a jour, vous
devez d’abord initialiser le systeme, puis le mettre hors tension avant de
procéder a I'opération d’effacement de la CMOS.

& Si vous effacez la CMOS, il se peut qu’une ouverture du boitier soit
détectée. Veuillez ajuster I'option du BIOS “Clear Status” (Effacer
I'état) pour effacer la mention d’état d’intrusion dans le chassis.

2.6 En-tétes et Connecteurs sur Carte

NE PAS placer les capuchons de cavalier sur ces en-tétes et
connecteurs. Le fait de placer les capuchons de cavalier sur les en-
tétes et connecteurs causera a la carte mére des dommages
irréversibles!

& Les en-tétes et connecteurs sur carte NE SONT PAS des cavaliers.

Connecteurs Série ATAII Ces six connecteurs Série

(SATAII_1: voir p.2 No. 15) o) ~ | ATAIl (SATAII) prennent en
(SATAII_2: voir p.2 No. 14) E E E charge les cables SATA pour
(SATAIL_3: voir p.2 No. 12) i i i les périphériques de stockage
(SATAII_4: voir p.2 No. 16) ° o - internes. L'interface SATAII
(SATAIL_5: voir p.2 No. 17) E‘ E' E‘ actuelle permet des taux
(SATAIL6: voir p.2 No. 19) SIS (L) & transferts de données pouvant
aller jusqu’a 3,0 Gb/s.
Cable de données Toute cote du cable de data SATA
Série ATA (SATA) peut etre connecte au disque dur
(en option) SATA / SATAII ou au connecteur

SATAIl sur la carte mere.
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En-téte USB 2.0
(USB10_11br.9)
(voir p.2 No. 25)

(USB8_9br.9)
(voir p.2 No. 24)

(USB6_7 br.9)
(voir p.2 No. 22)

USBE_PWR

P

USB

-10
PWR

USE_PWR

P8
USB_PWR

USE_PWR

USE_PWR

A coté des six ports

USB 2.0 par défaut sur le
panneau E/S, il y a trois
embases USB 2.0 sur cette
carte mére. Chaque embase
USB 2.0 peut prendre en
charge 2 ports USB 2.0.

Connecteur TPM
(TPMSL br. 17)
(voir p.2 No. 27)

SMB_DATA_MAIN

LaD2

5_PWRDWHN#

— SERIRG#

Ce connecteur prend en charge
un systeme Trusted Platform
Module (TPM ou module de
plateforme de confiance), qui
peut stocker des clés de
sécurité, des certificats
numériques, des mots de passe
et des données. Un systéme
TPM permet également de
renforcer la sécurité des
réseaux, protége les identités
numériques, et assure l'intégrité
de la plate-forme.

Embase de port d'impression
(LPT1 25 broches)
(voir p.2 No. 29)

All s’agit d’'une interface pour le
cable du port d'impression, qui
permet le raccordement
pratique de périphériques
d’impression.
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En-téte du module infrarouge
(IR1 br.5)
(voir p.2 No. 28)

Cet en-téte supporte un module
infrarouge optionnel de

transfert et de réception sans
fil.

Embase d'intrusion chassis
(CI1 br.2) 2
(voir p.2 No. 30) Signal

Cette carte-mere prend en
charge la détection
d’'OUVERTUREDE BOITIER, qui
détecte tout retrait du capot du
chéssis. Cette fonction
nécessite un chassis qui a été
congu pour la détection
d’intrusion dans le chassis.

Connecteur audio panneau &ND

PRESENCE#
avant MIC RET
OuT_RE1

(HD_AUDIOL1 br. 9)
(voir p.2 No. 36)

C’est une interface pour un cable
audio en fagade qui permet le
branchement et le controle
commodes de périphériques
audio.

1. L’audio a haute définition (HDA) prend en charge la détection de fiche,
mais le fil de panneau sur le chassis doit prendre en charge le HDA pour
fonctionner correctement. Veuillez suivre les instructions dans notre
manuel et le manuel de chéassis afin installer votre systeme.

2. Si vous utilisez le panneau audio AC'97, installez-le sur I'adaptateur audio
du panneau avant conformément a la procédure ci-dessous :

A. Connectez Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Connectez Audio_R (RIN) a OUT2_R et Audio_L (LIN) a OUT2_L.

C. Connectez Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET et OUT_RET sont réservés au panneau audio HD. Vous
n'avez pas besoin de les connecter pour le panneau audio AC'97.

En-téte du panneau systeme PLED
" PWRBTN#
(PANELL br.9) Ll

(voir p.2 No. 21)

Cet en-téte permet d'utiliser
plusieurs fonctions du
panneau systeme frontal.

Francai

En-téte du haut-parleur
de chassis

(SPEAKER1 br. 4)
(voir p.2 No. 18)

Veuillez connecter le
haut-parleur de chéassis sur
cet en-téte.
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Connecteur pour chéassis et ventilateur Branchez les cables du

(CHA_FANL1 br. 4) I G:;g ventilateur aux connecteurs pour
(voir p.2 No. 10) CHA_FAN_SPEED ventilateur et faites correspondre

FAN_SPEED_CONTROL . N

(PWR_FANL br. 3) le fil noir & la broche de terre.
B ' PWR_FAN_SPEEC

(voir p.2 No.5)

Veuillez connecter le cable de
ventilateur d'UC sur ce
connecteur et brancher le fil
noir sur la broche de terre.

Connecteur du ventilateur

FAM_SPEED_CONTROL
del'uC CPU_FAN_SPEED
(CPU_FANL1 br. 4)
(voir p.2 No. 4)

ventilateur de CPU a 4 broches , le ventilateur de CPU a 3 broches peut bien
fonctionner méme sans la fonction de commande de vitesse du ventilateur.
Si vous prévoyez de connecter le ventilateur de CPU a 3 broches au
connecteur du ventilateur de CPU sur cette carte mere, veuillez le connecter
aux broches 1-3.

2 ? ien que cette carte mere offre un support de (Ventilateur silencieux)

Installation de ventilateur a 3 broches +— E&

Broches 1-3 connectées

4 Veuillez connecter I'unité
d’alimentation ATX sur cet en-
téte.

En-téte d’alimentation ATX
(ATXPWRL br. 24)
(voir p.2 No.9)

3

Bien que cette carte mere fournisse un connecteur de
courant ATX 24 broches, elle peut encore fonctionner si vous

adopter une alimentation traditionnelle ATX 20 broches. Pour
utiliser une alimentation ATX 20 broches, branchez a
I'alimentation électrique ainsi qu'aux broches 1 et 13.

20-Installation de I'alimentation électrique ATX

Connecteur ATX 12V q Veuillez connecter une unité
'EI

(ATX12V1 br.4) d’alimentation électrique ATX

(voir p.2 No. 3) 12V sur ce connecteur.
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En-téte de port COM
(COML br.9)

Cette en-téte de port COM est
utilisée pour prendre en charge

(voir p.2 No. 31) un module de port COM.

Connecteur HDMI_SPDIF Connecteur HDMI_SPDIF,

(HDMI_SPDIF1 2-pin) ) fournissant une sortie audio

(voir p.2 No. 20) ,:.;.'-.m_. SPDIF vers la carte VGA HDMI,
et permettant au systéme de

se connecter au un téléviseur
numérique HDMI /un projecteur
/ un périphérique LCD. Veuillez
brancher le connecteur
HDMI_SPDIF de la carte VGA
HDMI sur ce connecteur.

2.7 Guide d'installation des pilotes

Pour installer les pilotes sur votre systeme, veuillez d’abord insérer le CD dans votre
lecteur optique. Puis, les pilotes compatibles avec votre systeme peuvent étre
détectés automatiqguement et sont listés sur la page du pilote du CD. Veuillez suivre
I'ordre de haut en bas sur le cété pour installer les pilotes requis. En conséquence,
les pilotes que vous installez peuvent fonctionner correctement.

2.8 Installation de Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /
Vista™ 64-bit / XP /| XP 64-bit

Si vous voulez installer Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bits / XP / XP

64-bit sur vos disques durs SATA / SATAII, veuillez suivre les procédures ci-

dessous, en fonction de I'OS que vous installez.

2.8.1 Installation de Windowse XP / XP 64-bit

Si vous voulez installer Windows® XP / XP 64-bit sur vos disques durs SATA /
SATAII, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

& Le mode AHCI n’est pas pris en charge sous le systeme d’exploitation
Windows® XP / XP 64-bit.

Francai

Utilisation des disques durs SATA / SATAIlI sans NCQ fonctions (mode
IDE)
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ETAPE 1 : Configurez le BIOS.
A. Accédez a BIOS SETUP UTILITY (Utilitaire de configuration BIOS)— écran
Avancé — Configuration Storage.
B. Réglez «SATA Operation Mode « sur [IDE].
ETAPE 2 : Installez le systeme d’exploitation Windows® XP / XP 64 bits
sur votre systeme.

2.8.2 Installation de Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /
Vista™ 64-bit

Si vous voulez installer Windows® 7 / 7 64-bit / Vista'" / Vista' 64-bit sur vos

disques durs SATA / SATAII, veuillez suivre la procédure ci-dessous.

Utilisation des disques durs SATA / SATAIl sans NCQ fonctions (mode
IDE)

ETAPE 1 : Configurez le BIOS.
A. Accédez a BIOS SETUP UTILITY (Utilitaire de configuration BIOS)— écran
Avancé — Configuration Storage.
B. Réglez «SATA Operation Mode « sur [IDE].
ETAPE 2: Installer le systéme d’exploitation Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™
/ Vista™ 64-bit sur votre systéme.

Utilisation des disques durs SATA / SATAIl avec NCQ fonctions (mode
AHCI)

ETAPE 1 : Configurez le BIOS.
A. Accédez a BIOS SETUP UTILITY (Utilitaire de configuration BIOS)— écran
Avancé — Configuration Storage.
B. Réglez «SATA Operation Mode « sur [AHCI].
ETAPE 2: Installer le systeme d’exploitation Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™
/ Vista™ 64-bit sur votre systéeme.
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3. Informations sur le BIOS

La puce Flash Memory sur la carte mére stocke le Setup du BIOS. Lorsque vous
démarrez I'ordinateur, veuillez presser <F2> pendant le POST (Power-On-Self-
Test) pour entrer dans le BIOS; sinon, le POST continue ses tests de routine. Si
vous désirez entrer dans le BIOS apres le POST, veuillez redémarrer le systéme
en pressant <Ctl> + <Alt> + <Suppr>, ou en pressant le bouton de reset sur le
boitier du systeme. Vous pouvez également redémarrer en éteignant le systeme et
en le rallumant. L'utilitaire d’installation du BIOS est congu pour étre convivial. C'est
un programme piloté par menu, qui vous permet de faire défiler par ses divers
sous-menus et de choisir parmi les choix prédéterminés. Pour des informations
détaillées sur le BIOS, veuillez consulter le Guide de I'utilisateur (fichier PDF) dans
le CD technique.

4. Informations sur le CD de support

Cette carte mére supporte divers systéemes d’exploitation Microsoft® Windows®:
717 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits / XP / XP 64 bits. Le CD technique livré avec
cette carte mere contient les pilotes et les utilitaires nécessaires pour améliorer les
fonctions de la carte mére. Pour utiliser le CD technique, insérez-le dans le lecteur
de CD-ROM. Le Menu principal s’affiche automatiquement si “AUTORUN" est activé
dans votre ordinateur. Si le Menu principal n'apparait pas automatiqguement,
localisez dans le CD technique le fichier “ASSETUP.EXE” dans le dossier BIN et
double-cliquez dessus pour afficher les menus.

Francai

67
ASRock H55M-GE Motherboard



ouD||by|

1. Introduzione

Grazie per aver scelto una scheda madre ASRock H55M-GE, una scheda madre
affidabile prodotta secondo i severi criteri di qualita ASRock. Le prestazioni eccellenti
e il design robusto si conformano all'impegno di ASRock nella ricerca della qualita e
della resistenza.

Questa Guida Rapida all'Installazione contiene l'introduzione alla motherboard e la guida
passo-passo all'installazione. Informazioni pit dettagliate sulla motherboard si possono
trovare nel manuale per I'utente presente nel CD di supporto.

& Le specifiche della scheda madre e il software del BIOS possono

essere aggiornati, pertanto il contenuto di questo manuale pud subire
variazioni senza preavviso. Nel caso in cui questo manuale sia
modificato, la versione aggiornata sara disponibile sul sito di ASRock
senza altro avviso. Sul sito ASRock si possono anche trovare le piu
recenti schede VGA e gli elenchi di CPU supportate.
ASRock website  http://www.asrock.com
Se si necessita dell’assistenza tecnica per questa scheda madre,
visitare il nostro sito per informazioni specifiche sul modello che si
sta usando.
www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Contenuto della confezione
Scheda madre ASRock H55M-GE
(Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.7-in, 24.4 cm x 22.1 cm)
Guida di installazione rapida ASRock H55M-GE
CD di supporto ASRock H55M-GE
Due cavi dati Serial ATA (SATA) (opzionali)
Un I/O Shield
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1.2 Specifich

e

Piattaforma

- Micro ATX Form Factor: 9.6-in x 8.7-in, 24.4 cm x 22.1 cm

- Design condensatore compatto (condensatori a conduttore in
polimero di alta qualita realizzati al 100% in Giappone)
(H55M-GE R2.0)

espansione

Processore - Supporto dei processori Intel® Core™ i7 /i5 / i3 e Pentium®
G6950 nel pacchetto LGA1156
- Supporto della tecnologia Intel® Turbo Boost
(vedi ATTENZIONE 1)
- Supporto tecnologia Hyper Threading (vedi ATTENZIONE 2)
- Supporta la tecnologia overclocking “slegata”
(vedi ATTENZIONE 3)
- Supporto CPU EM64T
Chipset - Intel® H55
Memoria - Supporto tecnologia Dual Channel Memory
(vedi ATTENZIONE 4)
-4 x slot DDR3 DIMM
- Supporto DDR3 2600+(0C)/2133(0C)/1866(0C)/1600/1333/
1066 non-ECC, momoria senza buffer
- Capacita massima della memoria di sistema: 16GB
(vedi ATTENZIONE 5)
- Supporto di Intel® XMP (Extreme Memory Profile)
(vedi ATTENZIONE 6)
Slot di - 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x16 (5GT/s a modalita x16)

- 1 x Alloggio PCI Express 2.0 x1 (2,5GT/s)
- 2 x Alloggio PCI

VGA su scheda *4

Richiede un processore con tecnologia Intel® Graphics

- Intel® Graphics Media Accelerator HD

- Pixel Shader 4.0, DirectX 10

- Memoria massima condivisa 1759MB (vedi ATTENZIONE 7)

- Tre opzioni d’output VGA: D-Sub, DVI-D e HDMI
(vedi ATTENZIONE 8)

- Supporta HDMI 1.3a con risoluzione massima fino a 1920x1200

- Supporta DVI con risoluzione massima fino a 1920x1200 @
60Hz

- Supporta D-Sub con risoluzione massima fino a 2048x1536 @,
75Hz

- Supporto delle funzioni Auto Lip Sync, Deep Color (12bpc),
xvYCC e HBR (High Bit Rate Audio) con HDMI 1.3a (€ necessarig
un monitor compatibile HDMI) (vedi ATTENZIONE 9)

- Supporto della funzione HDCP con le porte DVl e HDMI
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- Supporto 1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD riproduzione con le
porte DVI e HDMI

Audio - 5.1 Audio HD CH (VIA® VT1705 Audio Codec)
LAN - PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

- Realtek RTL8111E

- Supporta Wake-On-LAN

- Supporta il rilevamento cavo LAN
Pannello 1/0 Panel

posteriore I/O

- 1 x porta PS/2 per tastiera

- 1 x Porta VGA/D-Sub

- 1 x Porta VGA/DVI-D

-1 x Porta HDMI

- 6 x porte USB 2.0 gia integrate

- 1 x porte LAN RJ-45 con LED (LED azione/collegamento e LED
velocita)

- Connettore HD Audio: ingresso linea / cassa frontale / microfong

Connettori

- 6 x connettori SATAII 3.0Go/s, sopporta NCQ, AHCI e
“Collegamento a caldo” (vedi ATTENZIONE 10)

- 1 x Collettore modulo infrarossi

- 1 x Collettore porta stampante

- 1 x collettore porta COM

- 1 x connettore HDMI_SPDIF

- 1 x collettore TPM

- 1 x header di intrusione dello chassis

- Connettore CPU/Chassis/Alimentazione ventola

- 24-pin collettore alimentazione ATX

- 4-pin connettore ATX 12V

- Connettore audio sul pannello frontale

- 3 x Collettore USB 2.0 (supporta 6 porte USB 2.0)
(vedi ATTENZIONE 11)

BIOS

- 16Mb AMI BIOS

- Suppor AMI legal BIOS

- Supporta “Plug and Play”

- Compatibile con ACPI 1.1 wake up events

- Supporta jumperfree

- Supporta SMBIOS 2.3.1

- Regolazione multi-voltaggio CPU VID, CPU GFX, VCCM, VTT,
PCH PLL

CD di
supporto

- Driver, utilita, software antivirus (Versione dimostrativa), Suite
software ASRock (Suite CyberLink DVD e Creative Sound
Blaster X-Fi MB) (OEM e Versione demo)
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Caratteristica
speciale

- Sintonizzatore ASRock OC (vedi ATTENZIONE 12)
- Intelligent Energy Saver (Risparmio intelligente dell’energia)
(vedi ATTENZIONE 13)
- Instant Boot
- ASRock Instant Flash (vedi ATTENZIONE 14)
- ASRock OC DNA (vedi ATTENZIONE 15)
- Booster ibrido:
- Stepless control per frequenza del processore
(vedi ATTENZIONE 16)
- ASRock U-COP (vedi ATTENZIONE 17)
- Boot Failure Guard (B.F.G.)
- Opzione C.C.O. (Combo Cooler Option) (vedi ATTENZIONE 18
- LED notturno
- Turbo 50/ Turbo 100 GPU Overclocking (Richiede un processore|
con tecnologia Intel® Graphics)

Monitoraggio
Hardware

- Sensore per la temperatura del processore

- Sensore temperatura scheda madre

- Indicatore di velocita per la ventola del CPU/Chassis/
Alimentazione

- Ventola CPU silenziosa

- Ventola CPU/chassis con controllo di varie velocita

- Rilevamento CASE APERTO

- Voltaggio: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

Compatibi-
lita SO

- Microsoft® Windows® 7 / 7 64 bit / Vista™ / Vista™ 64 bit / XP
XP 64 bit

Certificazioni

-FCC, CE, WHQL
- Predisposto ErP/EuP (& necessaria I'alimentazione predisposta

per il sistema ErP/EuP) (vedi ATTENZIONE 19)

* Per ulteriori informazioni, prego visitare il nostro sito internet: http://www.asrock.com

AWISO

Si prega di prendere atto che la procedura di overclocking implica dei rischi, come anche
la regolazione delle impostazioni del BIOS, I'applicazione della tecnologia Untied Overclocking
Technology, oppure I'uso di strumenti di overclocking forniti da terzi. L’overclocking puo
influenzare la stabilita del sistema, ed anche provocare danni ai componenti ed alle

periferiche del sistema. La procedura € eseguita a proprio rischio ed a proprie spese. Noi
non possiamo essere ritenuti responsabili per possibili danni provocati dall’overclocking.
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ATTENZIONE!

1.

10.

11.

12.

13.

| processori Intel® Core™ i3 e Pentium® G6950 non supportano la
tecnologia Intel® Turbo Boost.

Per il settaggio della “Tecnologia Hyper-Threading”, per favore
controllare pagina 38 del Manuale dell’'utente all'interno del CD di
supporto.

Questa scheda madre supporta la tecnologia overclocking “slegata”.

Per i dettagli leggere “Tecnologia di Untied Overclocking” a pagina 22.
Questa scheda madre supporta la tecnologia Dual Channel Memory.
Prima di implementare la tecnologia Dual Channel Memory, assicurarsi di
leggere la guida all'installazione dei moduli di memoria, a pagina 78, per
seguire un’'installazione appropriata.

A causa delle limitazioni del sistema operativo, le dimensioni effettive
della memoria possono essere inferiori a 4GB per I'accantonamento
riservato all'uso del sistema sotto Windows® 7 / Vista™ / XP. Per
Windows® OS con CPU 64-bit, non c’e tale limitazione.

Per quelle CPU che supportano memoria di capacita massima DDR3
1333, XMP DDR3 1600 e supportato tramite overclocking.

La dimensione massima della memoria condivisa viene stabilita dal
venditore del chipset ed e* soggetta a modificazioni. Prego fare
riferimento al sito internet Intel® per le ultime informazioni.

Si puo solo scegliere di usare due dei tre monitor. I monitor D-Sub, DVI-
D e HDMI non possono essere abilitati contemporaneamente. Inoltre,
usando I'adattatore DVI a HDMI la porta DVI-D pud supportare le stesse
funzioni della porta HDMI.

Le funzioni xvYCC e Deep Color sono supportate solo sotto Windows®
7 64-bit / 7. La modalita Deep Color sara abilitata solo se lo schermo
supporta la funzione 12bpc in EDID. La funzione HBR €& supportata
sotto Windows® 7 64-bit / 7 / Vista™ 64-bit / Vista™.

Prima di installare il disco rigido SATAII con il connettore SATAII, leggere la
“Guida per la configurazione del disco rigido SATAII” a pagina 25 del
“Manuale utente” nel CD in dotazione in modo da poter predisporre il disco
rigido SATAII per la modalita SATAII. E anche possibile connettere il disco
rigido SATA direttamente al connettore SATAII.

La Gestione Risorse per USB 2.0 funziona perfettamente con Microsoft®
Windows® 7 64-bit / 7 / Vista™ 64-bit / Vista™ / XP 64 bit / XP SP1; SP2.
Si tratta di uno strumento di sicronizzazione ASRock di face uso in grado
di implementare il controllo del sistema tramite la funzione di hardware
monitor e sincronizzare le Vostre unita‘ hardware per ottenere la migliore
prestazione in Windows®. Prego visitare il nostro sito Internet per ulteriori
dettagli circa lI'uso del Sintonizzatore ASRock OC.

ASRock website: http://www.asrock.com/feature/OCTuner/index.htm
Dotato di un design avanzato e brevettato del’hardware e del software,
Intelligent Energy Saver € una tecnologia rivoluzionaria che offre un
risparmio energetico senza pari. In altre parole: € capace di fornire un
risparmio energetico eccezionale e di migliorare I'efficienza senza
sacrificare le prestazioni di computazione. Visitare il nostro sito per
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14.

i),

16.

17.

18.

19.

informazioni sulle procedure operative di Intelligent Energy Saver.

Sito ASRock: http://www.asrock.com/feature/IES/index.html

ASRock Instant Flash & una utilita Flash BIOS integrata nella Flash ROM.
Questo comodo strumento d’aggiornamento del BIOS permette di
aggiornare il sistema BIOS senza accedere a sistemi operativi come MS-
DOS or Windows®. Con questa utilita, si pud premere il tasto <F6>
durante il POST, oppure il tasto <F2> nel menu BIOS per accedere ad
ASRock Instant Flash. Avviare questo strumento e salvare il nuovo file
BIOS nell'unita Flash USB, dischetto (disco floppy) o disco rigido; poi si
puo aggiornare il BIOS con pochi clic, senza preparare altri dischetti
(dischi floppy) o altre complicate utilita Flash. Si prega di notare che
I'unita Flash USB o il disco rigido devono usare il File System FAT32/16/
12.

Il nome stesso del software — OC DNA — dice di cosa & capace. OC
DNA, una utilitd esclusiva sviluppata da ASRock, fornisce un modo
comodo per registrare le impostazioni OC e condividerle con gli altri. Aiuta
a salvare le registrazioni di overclocking nel sistema operativo e
semplifica la complicata procedura di registrazione delle impostazioni di
overclocking. Con OC DNA, puoi salvare le impostazioni OC come un
profilo da condividere con gli amici! | tuoi amici possono scaricare il
profilo OC sul loro sistema operativo per ottenere le tue stesse
impostazioni OC! Si prega di notare che il profilo OC puo essere
condiviso e modificato solo sulla stessa scheda madre.

Anche se questa motherboard offre il controllo stepless, non si consiglia
di effettuare I'overclocking. Frequenze del bus del processore diverse
da quelle raccomandate possono causare instabilita al sistema o danni
al processore e alla scheda madre.

Se il processore si surriscalda, il sistema si chiude automaticamente.
Prima di riavviare il sistema, assicurarsi che la ventolina CPU della
scheda madre funzioni correttamente; scollegare e ricollegare il cavo
d’alimentazione. Per migliorare la dissipazione del calore, ricordare di
applicare I'apposita pasta siliconica tra il processore e il dissipatore
quando si installa il sistema.

L'opzione C.C.O. (Combo Cooler Option) fornisce la flessibilita di
impiegare due tipi diversi di dispersori di calore CPU, Socket LGA 775 e
LGA 1156. Notare che non possono essere usate tutte le ventole CPU
775.

EuP, che sta per Energy Using Product (Prodotto che consuma energia)
, era una normativa emanata dall'Unione Europea che definiva il
consumo energetico del sistema completo. In base al’EuP,
I'alimentazione totale del sistema completo deve essere inferiore a 1,00
W quando é spento. Per soddisfare la norma EuP sono necessari un
alimentatore e una scheda elettrica predisposti EuP. In base ai
suggerimenti Intel I'alimentatore predisposto EuP deve soddisfare lo
standard secondo cui I'efficienza energetica in standby di 5 v € piu alta
del 50% con un consumo di corrente di 100 mA. Per la scelta di
un’alimentatore predisposto EuP consigliamo di verificare ulteriori
dettagli con il produttore.

ltaliano
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2. Installazione

Precauzioni preinstallazione
Leggere le seguenti precauzioni prima di installare componenti delle
schede madri o di cambiare le impostazioni delle schede madri.

1. Togliere il cavo dalla presa elettrica prima di toccare le componenti.
In caso contrario la schedamadre, le periferiche,

e/o i componenti possono subire gravi danni.

2. Per evitare che I'elettricita statica danneggi la scheda madre,NON
appoggiare la scheda madre su moquette, tappeti o tessuti simili.
Ricordarsi di indossare un braccialetto antistatico collegato a terra
o di toccare un oggetto posizionato a terra prima di maneggiare le
componenti.

3. Tenere i componenti per i bordi e non toccare i ICs.

4. Ogni volta che si disinstalla un componente, appoggiarlo su un
tappetino antistatico messo a terra o depositarlo nella borsa data in
dotazione con il componente.

5. Nellusare i giraviti per fissare la scheda madre al telaio non serrare
eccessivamente le viti! Altrimenti si rischia di danneggiare la
scheda madre.

2.1 Installazione del processore
Attenersi alle seguenti fasi per —

) di
installare la CPU Intel 1156-Pin. (P'a.S"a '
caricamento) [

(Disposizione
comandi)

Vista del socket 1156-Pin

& Prima da inserire la CPU da 1156-Pin nel socket, verificare che la
superficie della CPU sia pulita e che non ci siano pin piegati nel
socket. Non forzare I'inserimento della CPU nel socket se ci sono
pin piegati. In caso contrario la CPU potrebbe essere seriamente
danneggiata.
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Fase 1. Aprire la presa:
Fase 1-1. Sbloccare la leva premendola
verso il basso ed allontanandola
dal gancio per liberare la linguetta.

Fase 1-2. Ruotare di circa 135 gradi la leva
di carico per aprirla
completamente.

Fase 1-3. Ruotare di circa 100 gradi la
piastra di carico per aprirla
completamente.

Fase 2. Rimuovere il cappuccio PnP
(Pick and Place: prelievo e posizionamento).

& 1. Si raccomanda di utilizzare la linguetta del cappuccio per la
manipolazione ed evitare di far saltare via il cappuccio PnP.
2. Questo tappo deve essere inserito se se la scheda madre

deve essere restituita per I'assistenza.

Fase 3. Inserire la CPU 1156-Pin:
Fase 3-1. Tenere la CPU dai bordi segnati con

C
linee nere. §
3
Fase 3-2. Orientare il pacchetto con I'HS »
(Integrated Heat Sink: dispersore di
calore integrato) verso l'alto.
Individuare il Pinl ed i due dentelli
chiave d'orientamento.
Dente di orientamento Tacca di allineamento

Pinl — g

ltaliano

Pinl

Tacca di allineamento
Socket da 1156-Pin

Dente di orientamento
CPU da 1156-Pin
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Per il corretto inserimento, verificare di far combaciare i due denti
di allineamento della CPU con le due tacche nel socket.

Fase 3-3. Collocare con delicatezza la CPU
sulla presa con un movimento
puramente verticale.

Fase 3-4. Verificare che la CPU sia all'interno
della presa e combaci in modo
appropriato con le chiavi
d’orientamento.

Fase 4. Chiudere la presa:

Fase 4-1. Ruotare la piastra di carico
sull'lHS.

Fase 4-2. Bloccare la leva di carico mentre
si preme leggermente sulla piastra
di carico.

Fase 4-3. Fissare la leva di carico con la
linguetta della piastra di carico che
si trova sulla parte inferiore della
linguetta di ritenzione della leva di

carico.

OouDl|D}|
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2.2 Installazione della ventola e del dissipatore di

calore della CPU
Per eseguire correttamente I'installazione si rimanda ai manuali di istruzione della
ventola e del dissipatore di calore della CPU.

Di seguito viene presentato un esempio che mostra l'installazione del dissipatore
per la CPU da 1156-Pin.

Fasel.

Fase 2.

Fase 3.

Fase 4.

Fase 5.

Fase 6.

Applicare il materiale di interfaccia termica al
dell'lHS sulla superficie del socket

(Applicare il materiale dell'interfaccia termica)
Collocare il dissipatore di calore nel socket. (Cavi della ventola sul lato pidivicino
Verificare che i cavi della ventola sono all'header della MB)
orientati sul lato piu vicino al connettore della
ventola della CPU presente sulla scheda
madre (CPU_FANL, si veda pagina 2, No. 4).

Allineare i fastener con i fori passanti della

scheda madre. (Fori per fastener che allineati ad
fori passanti)

Ruotare i fastener in senso orario, quindi

premere il cappuccio del fastener con il

pollice per installarlo e fissarlo. Ripetere la

stessa operazione con gli altri fastener.

(Premere verso il basso (4 punti))

Se si premono i fastener verso il basso, senza ruotarli in senso
orario, il dissipatore non viene fissato bene alla scheda madre

Collegare il cavo di alimentazione della
ventola al connettore ventola della CPU sulla
scheda madre.

fissare il cavo in eccesso con fascette per
assicurare che il cavo non interferisca con il
funzionamento della ventola o che venga a
contatto con gli altri componenti.

Italiano

Notare che questa scheda mare supporta I'opzione C.C.O. (Combo
Cooler Option), che fornisce la flessibilita di impiegare due tipi
diversi di dispersori di calore CPU, Socket LGA 775 e LGA 1156. |
fori di colore bianco sono per la ventola w
CPU Socket LGA 1156.
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2.3 Installazione dei moduli di memoria (DIMM)

La scheda madre H55M-GE fornisce quattro alloggiamenti DIMM DDR3 (Double
Data Rate 3) a 240 pin, e supporta la tecnologia Dual Channel Memory. Per la
configurazione a due canali, & necessario installare sempre coppie identiche
(stessa marca, velocita, dimensioni e tipo di chip) di DIMM DDR3 negli alloggiamenti
dello stesso colore. In altre parole, & necessario installare coppie identiche di DIMM
DDR3 nel canale doppio (DDR3_Al e DDR3_B1; alloggiamenti bianco; vedere pag.
2 Nr. 8), per fare si che la tecnologia Dual Channel Memory possa essere attivata.
Questa scheda madre consente anche di installare quattro DIMM DDR3 per la
configurazione a canale doppio.Questa scheda madre consente anche di
installare quattro DIMM DDRS3 per configurazione a canale duale, si raccomanda di
installare DIMM DDR3 identiche nei quattro alloggiamenti. Consultare la Tabella
configurazione Memoria Canale Duale di seguito.

Configurazioni Dual Channel Memory

DDR3_A2 DDR3_A1 DDR3_B2 DDR3_B1
(alloggiamento (alloggiamento (alloggiamento (alloggiamento
blu) bianco) blu) bianco)
1) - Popolato - Popolato
(2)*| Popolato Popolato Popolato Popolato

*  Per la configurazione (2), installare DDR3 DIMM identici nei quattro slot.

1. Se sivogliono installare due moduli di memoria, per ottenere
compatibilita ed affidabilita ottimali, si raccomanda di installarli negli
alloggiamenti dello stesso colore. In altre parole: installare i moduli di
memoria o nella serie di alloggiamenti bianco (DDR3_A1 e DDR3_B1).

2. Se negli alloggiamenti DIMM di questa scheda madre € installato un
solo modulo di memoria, oppure sono installati tre moduli di memoria,
€ impossibile attivare la tecnologia Dual Channel Memory.

3. Non é consentito installare la DDR o DDR2 nello slot DDR3,
altrimenti si possono danneggiare questa scheda madre e la
DIMM.

4. Installare il modulo di memoria nell'alloggio bianco per la prima priorita.
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Installare una DIMM

Scollegare I'alimentazione elettrica prima di aggiungere o rimuovere i
DIMM o altri componenti del sistema.

Step 1. Sbloccare lo slot DIMM premendo i fermi che lo trattengono verso

I'esterno.
Step 2. Allineare una DIMM sullo slot cosi che il pettine della DIMM combaci con

la sua sede sullo slot.

La DIMM pud essere montata correttamente soltanto con un
orientamento. Se si dovesse installare a forza la DIMM nello slot con
un orientamento errato, si causerebbero danni permanenti alla scheda

madre e alla DIMM stessa.

Step 3. Inserire saldamente la DIMM nello slot fino a far scattare completamente
in posizione i fermagli di ritegno alle due estremita e fino ad installare

correttamente la DIMM nella sua sede.

ASRock H55M-GE Motherboard
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2.4 Slot di espansione (Slot PCl ed Slot PCI Express)

Sulla scheda madre H55M-GE c’e 2 slot PCI ed 2 slot PCI Express.

Slot PCI:  Sono utilizzati per installare schede di espansione con Interfaccia PCI

a 32-bit.

Slot PCI Express: L'alloggio PCIE1 (PCIE x16; blu) & usato per le schede
grafiche PCI Express x16 lane.
L’alloggio PCIE2 (PCIE x1; bianco) & usato per le schede
PCI Express x1 lane, come schede Gigabit LAN e SATA2.

Installare una scheda di espansione

Step 1. Prima d'installare la scheda di espansione, assicurarsi che I'alimentazione
sia stata esclusa oppure che il cavo di alimentazione sia scollegato. Prima
di iniziare l'installazione, si prega di leggere la documentazione della scheda
di espansione e di effettuare le necessarie impostazioni del hardware.

Step 2. Rimuovere i ganci sullo slot che si intende utilizzare. Tenere a portata di mano
le viti.

Step 3. Allineare il connettore della scheda con lo slot e premere con decisione
finché la scheda e completamente inserita nello slot.

Step 4. Agganciare la scheda allo chassis con le viti.
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2.5 Setup dei Jumpers
L'illustrazione mostra come sono settati i
jumper. Quando il ponticello & posizionato
sui pin, il jumper & “CORTOCIRCUITATO".
Se sui pin non ci sono ponticelli, il jumper
e "APERTO?". L’illustrazione mostra un
jumper a 3 pin in cui il pinl e il pin2 sono
“CORTOCIRCUITATI” quando il ponticello
€ posizionato su questi pin.

4

W W Wy

CORTOCIRCUITATO APERTO

Jumper Settaggio del Jumper

PS2_USB_PWR1 - - Cortocircuitare pin2, pin3 per

(vedip.2 Nr.2) m m settare a +5VSB (standby) e
+5V

+5VSB

abilitare PS/2 o USB23 wake
up events.

Nota: Per selezionare +5VSB, si richiedono almeno 2 Ampere e il consumo di

corrente in standby sara maggiore.

USB_PWR2
(vedip.2item 1)

2.3

+5V_DUAL

1.2
o o ()
+5V

Cortocircuitare pin2, pin3 per
settare a +5V_DUAL e
abilitare USB01 wake up
events.

Nota: Per selezionare +5V_DUAL, si richiedono almeno 2 Ampere e il consumo di
corrente in standby sara maggiore. Quando si seleziona +5V_DUAL, i
dispositivi USB possono riattivare il sistema dallo stato S3 (Suspend to

RAM).

USB_PWR3
(vedip.2 Nr. 26)

2_3

+5VSB

1.2
o o [)
+5V

Cortocircuitare pin2, pin3 per
settare a +5VSB (standby) e
abilitare USB6_7/8_8/10_11
wake up events.

Nota: Per selezionare +5VSB, si richiedono almeno 2 Ampere e il consumo di

corrente in standby sara maggiore.

Resettare la CMOS 1.2

(CLRCMOST, jumper a 3 pin) (o o [

(vedip.2 Nr.23) Impostazione
predefinita

Azzeramento
CMOSs

Italiano

Nota: CLRCMOS1 permette di cancellare i dati presenti nel CMOS. | dati del CMOS
comprendono le informazioni di configurazione quali la password di sistema,

data, ora, e i parametri di configurazione del sistema. Per cancellare e

ripristinare i parametri del sistema, spegnere il computer e togliere il cavo di
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alimentazione dalla presa di corrente. Dopo aver lasciato trascorrere 15
secondi, utilizzare un cappuccio jumper per cortocircuitare i pin 2 e 3 su
CLRCMOS1 per 5 secondi. Dopo aver cortocircuitato il jumper Clear CMOS
jumper, togliere il terminatore jumper. Non cancellare la CMOS subito dopo
aver aggiornato il BIOS. Se e necessario cancellare la CMOS una volta
completato I'aggiornamento del BIOS, e necessario riavviare prima il sistema,
e poi spegnerlo prima di procedere alla cancellazione della CMOS.

A

Se si cancella la CMOS, potrebbe essere rilevata 'apertura del case.
Regolare I'opzione del BIOS “Clear Status” (Cancella stato) per cancellare

la registrazione del precedente stato d'intrusione chassis.

2.6 Collettori e Connettori su Scheda

A

| collettori ed i connettori su scheda NON sono dei jumper. NON installare
cappucci per jumper su questi collettori e connettori. L'installazione di

cappucci per jumper su questi collettori e connettori provochera danni
permanenti alla scheda madre!

Connettori Serial ATAIl

(SATAII_1:
(SATAII_2:
(SATAII_3:
(SATAII_4:
(SATAII_S:
(SATAII_6:

vedip.2 Nr. 15)
vedip.2 Nr. 14)
vedip.2 Nr.12)
vedip.2 Nr. 16)
vedip.2 Nr.17)
vedip.2 Nr.19)

SATAI_2
[ —]

SATAI_1

L —]
SATAII_6
SATAI_5
[ ]

SATAII_4

—
SATAII_3
= =

Questi sei connettori Serial
ATAII (SATAII) supportano cavi
dati SATA per dispositivi di
immagazzinamento interni.
ATAII (SATAII) supportano cavi
SATA per dispositivi di memoria
interni.

Cavi dati Serial ATA (SATA)

(Opzionale)

Una o altra estremita del cavo
di dati SATA puo essere
collegata al disco rigido SATA/
SATAII 0 al connettore di SATAII
Su questa cartolina base.

Collettore USB 2.0
(9-pinUSB10_11)
(vedip.2 Nr. 25)

(9-pin USB8_9)
(vedip.2 Nr. 24)

USE_PWR

P4
P-10
USBE_PWR

USE_PWR
e
9

Oltre alle sei porte USB 2.0
predefinite nel pannello I/O, la
scheda madre dispone di

tre intestazioni USB 2.0.
Ciascuna intestazione USB 2.0
supporta due porte USB 2.0.

ASRock H55M-GE
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(9-pinUSB6_7) USE_PWR
(vedip.2 Nr.22)

P-& .
USE_PWR

Collettore TPM
(17-pin TPMS1)

RIRG#

z

z o«

x =

52

(vedip.2 Nr.27) Zx
22

5_PWRDWHN#

Questo connettore supporta un
sistema Trusted Platform Module
(TPM), che puo archiviare in
sicurezza chiavi, certificati
digitali, password e dati. Un
sistema di TPM aiuta anche a
migliorare la sicurezza di rete,
protegge le identita digitali e
garantisce l'integrita della
piattaforma.

Collettore porta stampante
(LPT1 25 pin)
(vedip.2 No. 29)

Questa € un’interfaccia per il
cavo porta stampante che
consente di collegare, con
comodita, dispositivi di stampa.

Collettore modulo infrarossi
(5-pin IR1)
(vedip.2 Nr.28)

Questo collettore supporta
moduli ad infrarossi optional
per la trasmissione e la
ricezione senza fili.

Header di intrusione dello chassis
(2-pin CI1)
(vedip.2 Nr.30) GNC

Signal

Questa scheda madre
supporta la funzione di
rilevamento del CASE APERTO
che rileva che il coperchio dello
chassis € stato rimosso.
Questa funzione richiede uno
chassis con struttura di
rilevamento di intrusione dello
chassis.

Italiano
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Connettore audio sul
pannello frontale
(9-pin HD_AUDIO1)

GND
PRESEHCE#
MIC_RET

OUT_RET

|
o)

)
loura
J_SENSE
out2_R

MIC2_R
MIC2_L

(vedip.2 Nr. 36)

A

E un'interfaccia per il cavo del
pannello audio. Che consente
connessione facile e controllo
dei dispositivi audio.

1. La caratteristica HDA (High Definition Audio) supporta il rilevamento dei
connettori, pero il pannello dei cavi sul telaio deve supportare la funzione

HDA (High Definition Audio) per far si che questa operi in modo corretto.
Attenersi alle istruzioni del nostro manuale e del manuale del telaio per

installare il sistema.

2. Se si utilizza un pannello audio AC'97, installarlo nell’intestazione audio
del pannello anteriore, come indicato di seguito:

A. Collegare Mic_IN (MIC) a MIC2_L.

B. Collegare Audio_R (RIN) a OUT2_R e Audio_L (LIN) ad OUT2_L.

C. Collegare Ground (GND) a Ground (GND).

D. MIC_RET e OUT_RET sono solo per il pannello audio HD. Non &
necessario collegarli per il pannello audio AC’97.

Collettore pannello di sistema
(9-pin PANEL1)

PLED +

PLED-
FWRBTN #

(vedip.2 Nr.21)

Questo collettore accomoda
diverse funzioni di sistema
pannello frontale.

Collettore casse telaio

(4-pin SPEAKER1) SPEAKER
IDUMMY
(vedip.2 Nr. 18) DUMMY
=

Collegare le casse del telaio a
questo collettore.

Collettori Chassis ed alimentazione ventola
(4-pin CHA_FANL) GND
+12V

CHA_FAM_SPEED

(vedip.2 Nr.10)

FAN_SPEED_CONTROL

(3-pin PWR_FAN1) FWR_FAN_SPEED

12V
(vedip.2 Nr.5) GND |

Collegare i cavi della ventola ai
corrispondenti connettori
facendo combaciare il cavo
nero col pin di terra.

Connettore ventolina CPU FAN SPEED CONMOL

(4-pin CPU_FAN1) CPU_FAN_SPEED

(vedip.2 Nr. 4)

Collegare il cavo della ventolina
CPU a questo connettore e far
combaciare il filo nero al pin
terra.

ASRock H55M-GE Motherboard



Sebbene la presente scheda madre disponga di un supporto per ventola

& CPU a 4 piedini (ventola silenziosa), la ventola CPU a 3 piedini & in grado di
funzionare anche senza la funzione di controllo della velocita della ventola.
Se si intende collegare la ventola CPU a 3 piedini al connettore della ventola
CPU su questa scheda madre, collegarla ai piedini 1-3.

Piedini 1-3 collegati =+—

Installazione della ventola a 3 piedini

12 7 24

Connettore alimentazione ATX
(24-pin ATXPWR1)

Collegare la sorgente
d’alimentazione ATX a questo

(vedip.2 Nr.9) connettore.
1 3
& Con questa scheda madre, c’é in dotazione un connettore 12 24
elettrico ATX a 24 pin, ma puo funzionare lo stesso se si

adotta un alimentatore ATX a 20 pin. Per usare I'alimentatore
ATX a 20 pin, collegare I'alimentatore con il Pin 1 e il Pin 13.

Installazione dell'alimentatore ATX a 20 pin 1 I 3
Connettore ATX 12 V o Collegare un alimentatore ATX
00|
(4-pin ATX12V1) oo 12 V a questo connettore.

(vedip.2 Nr.3)

Collettore porta COM AN Questo collettore porta COM &
(9-pin COM1) | Cenn utilizzato per supportare il
(vedip.2 Nr. 31) : modulo porta COM.
P!?[rS-:rITI
GND
XDl

DOCD#1

Header HDMI_SPDIF Header HDMI_SPDIF, con

uscita audio SPDIF su scheda
HDMI VGA, consente al
sistema di collegare dispositivi
per TV digitale HDMl/proiettori/
LCD . Collegare il connettore
HDMI_SPDIF della scheda VGA
HDMI a questo header.

(2-pin HDMI_SPDIF1)

(vedip.2 Nr. 20)

Italiano
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2.7 Guida installazione del driver

Per installare i driver nel sistema, inserire dapprima il CD in dotazione nell'unita ottica.
Quindi, i driver compatibili con il sistema vengono rilevati automaticamente ed elencati
nella pagina del driver del CD in dotazione. Per l'installazione dei driver necessari,
procedere in base ad un ordine dall’'alto verso il basso. In tal modo, i driver installati
funzioneranno correttamente.

2.8 Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™/

Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit
Se si desidera installare Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP
64-bit sulle unita disco rigido SATA / SATAII, attenersi alle procedure che seguono
relative al sistema operativo che si installa.

2.8.1 Installazione di Windows® XP / XP 64-bit
Se si desidera installare Windows® XP / XP 64-bit sulle unita disco rigido SATA /
SATAII, seguire le istruzioni esposte di seguito.

& La modalita AHCI non & supportata dal sistema operativo Windows® XP
| XP 64-bit.

Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII privi di funzioni NCQ (modalita IDE)

Passo 1: Configurare il BIOS.

A. Entrare in BIOS SETUP UTILITY (UTILITA DI CONFIGURAZIONE DEL BIOS)—
Advanced screen (Avanzate)— Storage Configuration.

B. Impostare “SATA Operation Mode” su [IDE].

Passo 2: Installazione di Windows® XP / XP 64-bit sul sistema.

2.8.2 Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /
Vista™ 64-bit

Se si desidera installare Windows® 7 / 7 64-bit / Vista'" / Vista"" 64-bit sulle unita

disco rigido SATA / SATAII, seguire le istruzioni esposte di seguito.
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Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII privi di funzioni NCQ (modalita IDE)

Passo 1: Configurare il BIOS.

A. Entrare in BIOS SETUP UTILITY (UTILITA DI CONFIGURAZIONE DEL BIOS)—
Advanced screen (Avanzate)— Storage Configuration.

B. Impostare “SATA Operation Mode” su [IDE].

Passo 2: Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit sul

sistema.

Utilizzo dei dischi rigidi SATA / SATAII con funzioni NCQ (modalita AHCI)

Passo 1: Configurare il BIOS.
A. Entrare in BIOS SETUP UTILITY (UTILITA DI CONFIGURAZIONE DEL BIOS)—
Advanced screen (Avanzate)— Storage Configuration.
B. Impostare “SATA Operation Mode” su [AHCI].
Passo 2: Installazione di Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit sul
sistema.
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3. Informazioni sul BIOS

La Flash Memory sulla scheda madre contiene le Setup Utility. Quando si avvia il
computer, premi <F2> durante il Power-On-Self-Test (POST) della Setup utility del
BIOS; altrimenti, POST continua con i suoi test di routine. Per entrare il BIOS Setup
dopo il POST, riavvia il sistema premendo <Ctl> + <Alt> + <Delete>, o premi il tasto
di reset sullo chassis del sistema. Per informazioni piu dettagliate circa il Setup del
BIOS, fare riferimento al Manuale dell’'Utente (PDF file) contenuto nel cd di
supporto.

4. Software di supporto e informazioni
su CD

Questa scheda madre supporta vari sistemi operativi Microsoft® Windows®: 7 /

7 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit. Il CD di supporto a corredo della
scheda madre contiene i driver e utilith necessari a potenziare le caratteristiche della
scheda.

Inserire il CD di supporto nel lettore CD-ROM. Se la funzione “AUTORUN" & attivata nel
computer, apparira automaticamente il Menu principale. Se il Menu principale non
appare automaticamente, posizionarsi sul file “ASSETUP.EXE" nel CESTINO del CD di
supporto e cliccare due volte per visualizzare i menu.
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1. Introduccién

Gracias por su compra de ASRock H55M-GE placa madre, una placa de confianza
producida bajo el control de calidad estricto y persistente. La placa madre provee
realizacion excelente con un disefio robusto conforme al compromiso de calidad y

resistencia de ASRock.

Esta Guia rapida de instalacién contiene una introduccion a la placa base y una guia de
instalacion paso a paso. Puede encontrar una informacion méas detallada sobre la placa

base en el manual de usuario incluido en el CD de soporte.

A

Porque las especificaciones de la placa madre y el software de BIOS
podrian ser actualizados, el contenido de este manual puede ser cambiado
sin aviso. En caso de cualquier modificacion de este manual, la version
actualizada estara disponible en el website de ASRock sin previo aviso.
También encontrara las listas de las Ultimas tarjetas VGA y CPU soportadas
en la pagina web de ASRock.

Website de ASRock  http://www.asrock.com

Si necesita asistencia técnica en relacion con esta placa base, visite
nuestra pagina web con el nimero de modelo especifico de su placa.
www.asrock.com/support/index.asp

1.1 Contenido de la caqja
Placa base ASRock H55M-GE
(Factor forma Micro ATX: 24,4 cm x 22,1 cm, 9,6” x 8,7")
Guia de instalacién rapida de ASRock H55M-GE
CD de soporte de ASRock H55M-GE
Dos cables de datos Serial ATA (SATA) (Opcional)
Una proteccion 1/0
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1.2 Especificacién

Plataforma - Factor forma Micro ATX: 24,4 cm x 22,1 cm, 9,6” x 8,7”
- Todo disefio de Capacitor Sélido (condensadores de polimera
conductor de alta calidad 100% fabricados en Jap6n)
(H55M-GE R2.0)
Procesador - Admite los procesadores Intel® Core™ i7 /i5 /i3 y Pentium®
G6950 con encapsulado LGA1156
- Admite la tecnologia Intel® Turbo Boost Technology
(ver ATENCION 1)
- Admite tecnologia Hyper Threading (ver ATENCION 2)
- Admite tecnologia de aumento de velocidad liberada
(vea ATENCION 3)
- Admite CPU EM64T
Chipset - Intel® H55
Memoria - Soporte de Tecnologia de Memoria de Doble Canal
(ver ATENCION 4)
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Apoya DDR3 2600+(0C)/2133(0C)/1866(0C)/1600/1333/1066
non-ECC, memoria de un-buffered
- Maxima capacidad de la memoria del sistema: 16GB
(vea ATENCION 5)
- Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
(vea ATENCION 6)
Ranuras de - 1 x ranura PCI Express 2.0 x16 (5GT/s en modo x16)
Expansién - 1 x ranura PCI Express 2.0 x1 (2,5 GT/s)

- 2 x ranura PCI

VGA OnBoard *

* Requiere un procesador con tecnologia de graficos de Intel®

- Acelerador de medios gréaficos Intel® HD

- Pixel Shader 4.0, DirectX 10

- 1759MB de Memoria méaxima compartida (vea ATENCION 7)

- Tres opciones de salida VGA: D-Sub, DVI-D y HDMI
(ver ATENCION 8)

- Admite HDMI 1.3a con una resolucién maxima de 1920x1200

- Admite DVI con una resolucién méxima de 1920x1200 a 60 HZ

- Admite D-Sub con una resolucién maxima de 2048x1536 a
75 Hz

- Admite Sincronizacién automatica entre audio y video, Deep
Color (12 bpc), xvYCC y HBR (audio de alta tasa de bits) con
HDMI 1.3a (se necesita un monitor compatible con HDMI)
(ver ATENCION 9)

- Admite la funcién HDCP con puertos DVI'y HDMI
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- Apoya la reproduccioén de Blu-rayo de 1080p (BD) / HD-DVD
con puertos DVI'y HDMI

Audio

- Sonido HD de 5.1 Canales (Cédec de sonido VIA® VT1705)

LAN

- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s

- Realtek RTL8111E

- Soporta Wake-On-LAN

- Admite deteccion de conexién de cable LAN

Entrada/Salida
de Panel
Trasero

I/0O Panel

- 1 x puerto de teclado PS/2

- 1 x Puerto VGA/D-Sub

- 1 x Puerto VGA/DVI-D

-1 x Puerto HDMI

- 6 x puertos USB 2.0 predeterminados

- 1 x Puerto LAN RJ-45 con LED (LED de ACCION/ENLACE y
LED de VELOCIDAD)

- Conexion de audio: Entrada de linea / Altavoz frontal / Micréfono

Conectores

- 6 x conexiones SATAII, admiten una velocidad de
transferencia de datos de hasta 3,0Gb/s, soporta NCQ, AHC
y “Conexion en caliente” (vea ATENCION 10)

- 1 x Cabezal de Médulo Infrarrojos

- 1 x cabecera de puerto de impresora

- 1x En-téte de port COM

- 1 x cabecera HDMI_SPDIF

- 1 x cabecera TPM

- 1 x Conector de deteccion de intrusion en el chasis

- Conector de ventilador de CPU / chasis / alimentacion

- 24-pin cabezal de alimentacion ATX

- 4-pin conector de ATX 12V power

- Conector de audio de panel frontal

- 3 x Cabezal USB 2.0 (admite 6 puertos USB 2.0 adicionales
(vea ATENCION 11)

BIOS

- 16Mb AMI BIOS

- AMI legal BIOS

- Soporta “Plug and Play”

- ACPI 1.1 compliance wake up events

- Soporta “jumper free”

- Soporta SMBIOS 2.3.1

- Mdltiple gjuste de CPU VID, CPU GFX, VCCM, VTT, PCH PLL
Voltage
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CD de soport

- Controladores, Utilerias, Software de Anti Virus (Version
de prueba), conjunto de aplicaciones ASRock (CyberLink
DVD Suite y Creative Sound Blaster X-Fi MB) (OEM y versién
de prueba)

Caracteristica
Unica

- Sintonizador de ASRock OC (vea ATENCION 12)
- Administrador de energia inteligente (vea ATENCION 13)
- Instant Boot
- ASRock Instant Flash (vea ATENCION 14)
- ASRock OC DNA (vea ATENCION 15)
- Amplificador Hibrido:
- Stepless control de frecuencia de CPU
(vea ATENCION 16)
- ASRock U-COP (vea ATENCION 17)
- Proteccion de Falla de Inicio (B.F.G..)
- Opciodn de refrigeracion combinada (C.C.O.)
(vea ATENCION 18)
- Indicador LED nocturno
- Turbo 50 / Turbo 100 GPU Overclocking (Requiere un
procesador con tecnologia de gréaficos de Intel®)

Monitor
Hardware

- Sensibilidad a la temperatura del procesador

- Sensibilidad a la temperatura de la placa madre

- Taguimetros de los ventiladores del procesador y del CPU /
chasis / alimentacion

- Ventilador silencioso para procesador

- Control de ajuste de la velocidad del ventilador de la CPU y e
chasis

- Control de APERTURADE CARCASA

- Monitor de Voltaje: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

(O

- En conformidad con Microsoft® Windows® 7 / 7 64 bits /
Vista™ / Vista™ 64 bits / XP / XP 64 bits

Certificaciones

- FCC, CE, WHQL
- Cumple con la directiva ErP/EuP (se requiere una fuente de
alimentacién que cumpla con la directiva ErP/EuP)

(vea ATENCION 19)
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* Para mas informacion sobre los productos, por favor visite nuestro sitio web:
http://www.asrock.com
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ADVERTENCIA

Tenga en cuenta que hay un cierto riesgo implicito en las operaciones de aumento de la
velocidad del reloj, incluido el ajuste del BIOS, aplicando la tecnologia de aumento de
velocidad liberada o utilizando las herramientas de aumento de velocidad de otros
fabricantes. El aumento de la velocidad puede afectar a la estabilidad del sistema e,
incluso, dafiar los componentes y dispositivos del sistema. Esta operacion se debe
realizar bajo su propia responsabilidad y Ud. debe asumir los costos. No asumimos
ninguna responsabilidad por los posibles dafios causados por el aumento de la velocidad
del reloj.

ATENCION !

1. Los procesadores Intel® Core™ i3 y Pentium® G6950 no admiten la
tecnologia Intel® Turbo Boost.

2. Por favor consulte pagina 38 del Manual del Usuario en el soporte CD
sobre la configuracion de Hyper-Threading Technology.

3. Esta placa base admite la tecnologia de aumento de velocidad liberada.
Por favor lea “Tecnologia de Forzado de Reloj (Overclocking) no
relacionado” en la pagina 22 para obtener detalles.

4. Esta placa base soporta Tecnologia de Memoria de Doble Canal. Antes de
implementar la Tecnologia de Memoria de Doble Canal, asegurese de leer
la guia de instalacién de médulos de memoria en la pagina 100 para su
correcta instalacion.

5. Debido a las limitaciones del sistema, el tamafio real de la memoria debe
ser inferior a 4GB para que el sistema pueda funcionar bajo Windows® 7 /
Vista™ / XP. Para equipos con Windows® OS con CPU de 64-bit, no existe
dicha limitacion.

6. En aquellas CPU que s6lo admitan DDR3 1333 como maximo, el uso de
XMP DDR3 1600 es posible utilizando funciones de aceleracion.

7. Eltamafio de la memoria compartido maximo es definido por el
vendedor del chipset y esta conforme al cambio. Por favor compruebe
el Web site de Intel® para la informaciéon mas ultima.

8. Puede elegir entre dos de los tres monitores solamente. Los monitores
D-Sub, DVI-D y HDMI no se pueden habilitar al mismo tiempo. Ademas,
con el adaptador DVI a HDMI, el puerto DVI-D puede admitir las mismas
funciones que el puerto HDMI.

9. Las funciones xvYCC y Deep Color solamente se admiten con el
sistema operativo Windows® 7 de 64 bits/ 7. EI modo Deep Color
solamente se habilitara si la pantalla admite 12 bpc en EDID. HBR se
admite en Windows® 7 64 bits / 7 / Vista™ 64 bits / Vista™.

10. Antes de instalar un disco duro SATAII en el conector SATAII, consulte la
seccién “Guia de instalacion de discos duros SATAII" en la pagina 25 del
“Manual de usuario” que se incluye en el CD de soporte para configurar su
disco duro SATAIl en modo SATAII. También puede conectar un disco duro
SATA directamente al conector SATAII.

Espanol
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Power Management para USB 2.0 funciona bien bajo Microsoft®
Windows® 7 64 bits / 7 / Vista™ 64 bits / Vista™ / XP 64 bits / XP SP1;
SP2.

Es una herramienta de overclocking de ASRock de usuario-facil que le
permite a supervisar su sistema por la funcién de monitor de hardware
y overclock sus dispositivos de hardware para obtener el mejor
funcionamiento del sistema bajo el entorno de Windows®. Por favor
visite nuestro sitio web para los procedimientos de operacion de
Sintonizador de ASRock OC. Sitio web de ASRock: http://www.asrock.
com/feature/OCTuner/index.htm

Contiene avanzado hardware y disefio de software de propietario.
Intelligent Energy Saver es una revolucionaria tecnologia que consigue
ahorros de energia sin rival. En otras palabras, permite alcanzar un nivel
de ahorro de energia excepcional y mejorar la eficiencia energética sin
sacrificar el rendimiento del procesador. Visite nuestro sitio web para
mas informacion acerca del funcionamiento de Intelligent Energy Saver.
Sitio web de ASRock: http://www.asrock.com/feature/IES/index.html
ASRock Instant Flash es una utilidad de programacién del BIOS que se
encuentra almacenada en la memoria Flash ROM. Esta sencilla herramienta
de actualizacion de BIOS le permitird actualizar el BIOS del sistema sin
necesidad de acceder a ninglin sistema operativo, como MS-DOS o
Windows®. Gracias a esta utilidad, sélo necesitara pulsar <F6> durante la
fase POST o pulsar <F2> para acceder al menu de configuracion del BIOS
y a la utilidad ASRock Instant Flash. Ejecute esta herramienta y guarde el
archivo correspondiente al sistema BIOS nuevo en su unidad flash USB,
unidad de disco flexible o disco duro para poder actualizar el BIOS con s6lo
pulsar un par de botones, sin necesidad de preparar un disco flexible
adicional ni utilizar complicadas utilidades de programacion. Recuerde que
la unidad flash USB o disco duro utilizado debe disponer del sistema de
archivos FAT32/16/12.

El nombre del propio software, OC DNA, indica con claridad aquello de lo
que es capaz. OC DNA, una exclusiva utilidad desarrollada por ASRock,
representa para el usuario una forma cémoda de grabar su configuracion
de OC y compartirla con otras personas. Esta utilidad le permitira guardar
sus registros de aceleracion en el sistema operativo y simplificar el
complicado proceso de grabacion de la configuracion de aceleracion.
iGracias a OC DNA podra guardar su configuracién de OC como perfil y
compartirlo con sus amigos! jSus amigos podran cargar entonces el perfil
de OC en su propio sistema y disfrutar de la configuracién de OC creada
por usted! Recuerde que el perfil de OC creado so6lo funcionara en placas
base similares, por lo que sélo podra compartirlo con usuarios que cuenten
con la misma placa base que usted.

Aunque esta placa base ofrece un control complete, no es recomendable
forzar la velocidad. Las frecuencias de bus de la CPU distintas a las
recomendadas pueden causar inestabilidad en el sistema o dafar la CPU.
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17.

18.

19.

Cuando la temperatura de CPU esta sobre-elevada, el sistema va a
apagarse automaticamente. Antes de reanudar el sistema, compruebe si
el ventilador de la CPU de la placa base funciona

apropiadamente y desconecte el cable de alimentacién, a continuacion,
vuelva a conectarlo. Para mejorar la disipacion de calor, acuérdese de
aplicar thermal grease entre el procesador y el disipador de calor cuando
usted instala el sistema de PC.

La opcién de refrigeracion combinada (C.C.O.) representa una opcion
flexible que puede adaptarse a dos tipos de disipador de CPU
diferentes, correspondientes a los zécalos LGA 775 y LGA 1156.
Recuerde que no es posible el uso de todos los ventiladores para CPU
775.

EuP, siglas de Energy Using Product (Producto que Utiliza Energia), es
una disposicion regulada por la Unién Europea para establecer el
consumo total de energia de un sistema. Segun la disposicion EuP, la
alimentacion de CA total para el sistema completo ha de ser inferior a
1,00W en modo apagado. Para cumplir con el estandar EuP, se
requieren una placa base y una fuente de alimentacién que cumplan con
la directiva EuP. Segun las directrices de Intel, una fuente de
alimentacion que cumpla con la directiva EuP debe satisfacer el
estandar, es decir, la eficiencia de energia de 5v en modo de espera
deberia ser mayor del 50% con un consumo de corriente de 100mA.
Para seleccionar una fuente de alimentacion que cumpla la directiva
EuP, le recomendamos que consulte con el fabricante de la fuente de
alimentacion para obtener méas detalles.
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2. Instalacion

Precaucién de Pre-instalacién

Tenga en cuenta las precauciones siguientes antes de instalar los

componentes de la placa base o cambiar cualquier configuracion de la

placa base.

1. Desconecte el cable de electricidad antes de tocar cualquier
componente.

2. Para prevenir dafio del componente de la placa madre por
electricidad estastica, NUNCA ponga su placa madre directamente
sobre la alfombra y otros por el estilo. Péngase la pulsera anti-
estéstica o toquelo a cualquier objecto de tierra, por ejémplo como
el cabinete de su computador, para liberar cualquiera carga
estéastica.

3. Tome componentes por la margen y no toque los ICs.

4. Ponga cualquier componente deslocalizado sobre la bolsa anti-
estastica que viene con la placa madre.

5. Al colocar los tornillos en sus agujeros para fijar la placa madre en

el chasis, no los apriete demasiado. Eso podria dafiar la placa
madre.

2.1 Instalacién de Procesador
Para la instalacion de la CPU Intel de e

1156 agujas, siga los siguientes pasos.

A

(Placa de carga)

(Matriz de contacto) A.

Introduccion al socket de 1156 agujas

Antes de insertar la CPU de 1156 agujas en el socket, compruebe
que la superficie de la CPU se encuentra limpia y no hay ninguna
aguja torcida en el socket. No introduzca la CPU en el socket por la
fuerza si se produce la situacion anterior. Si lo hace, puede producir
dafios graves en la CPU.

e (Cuerpo del socket)
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Paso 1. Abra el socket:

Paso 1-1. Suelte la palanca presionando
hacia abajo y hacia afuera en el
gancho para retirar la lenguieta de
retencion.

Paso 1-2. Gire la palanca de carga hasta la
posicion de apertura completa,
135 grados aproximadamente.

Paso 1-3. Gire la placa de carga hasta la
posicion de apertura completa,
aproximadamente 100 grados.

Paso 2. Retire la cubierta PnP (Pick and Place).

1. Se recomienda que utilice la lengleta de la cubierta para
retirarla, evitando arrancar la cubierta PnP.

2. Esta cobertura debe colocarse si la placa base vuelve tras ser
reparada.

Paso 3. Inserte la CPU de 1156 agujas:
Paso 3-1. Sostenga la CPU por los bordes
marcados con lineas negras.

elbau eau

Paso 3-2. Sitlie el paquete con el IHS
(Integrated Heat Sink) mirando
hacia arriba. Busque la aguja 1y
las dos muescas de orientacion.

Muesca de orientacion Tecla de alineacion

aguja 1

Tecla de alineacion
Socket de 1156 agujas

Muesca de orientacion
CPU de 1156 agujas
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Para insertarla correctamente, asegUrese de que las dos
muescas de orientacion de la CPU coinciden con las teclas de

alineacion del socket.

Step 3-3. Cologue con cuidado la CPU en el
socket con un movimiento
totalmente vertical.

Step 3-4. Compruebe que la CPU se
encuentra en el sockety la
orientacion coincide con la indicada
por las muescas.

Paso 4. Cierre el socket:

Paso 4-1. Gire la placa de carga hacia el IHS.

Paso 4-2. Accione la palanca de carga
mientras presiona ligeramente en
la placa de carga.

Paso 4-3. Fije la palanca de carga con la
lenglieta de la placa de carga
debajo de la lenglieta de retencién
de la palanca de carga.

2.2 Instalacién del ventilador y el disipador de la CPU
Para una correcta instalacién, consulte los manuales de instrucciones del
ventilador y el disipador de la CPU.

A continuacion se ofrece un ejemplo para ilustrar la instalacion del disipador para
la CPU de 1156 agujas.

Paso 1. Aplique el material termal de interfaz en el (apiique el material termal de interfaz)
centro del IHS de la superficie del socket. 3
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Paso 2.

Paso 3.

Paso 4.

Paso 5.

Paso 6.

Coloque el disipador en el socket. Aseglrese (Cablesdelventilador en ellado mas
de que los cables del ventilador estan préximo al cabezal de 2 placa madre)
orientados hacia el lado mas cercano del

conector del ventilador de la CPU en la placa

madre (CPU_FANL1, ver pagina 2, n° 4).

Alinee los cierres con los agujeros de la (Ranuras de cierre orientadas al exterior)

placa madre.

Gire el cierre en la direccion de las agujas del
reloj y, a continuacién, presione las cubiertas
del cierre con el dedo pulgar para instalar y

bloquear. Repita el proceso con los cierres
restantes. (Pulse (4 lugares))

Si presiona los cierres sin girarlos en el sentido de las agujas del
reloj, el disipador no se podra fijar a la placa madre.

Conecte el cabezal del ventilador con el
conector del ventilador de la CPU en la placa
madre.

Fije el cable que sobre con un lazo para
asegurarse de que el cable no interfiere en el
funcionamiento del ventilador y tampoco entra
en contacto con otros componentes.

Recuerde que esta placa base admite la opcién de refrigeracion
combinada (C.C.0.), una opcién flexible que puede adaptarse a dos
tipos de disipador de CPU diferentes, correspondientes a los
z6calos LGA 775 y LGA 1156. Los orificios perforados de color
blanco estan destinados al ventilador de CPU para zécalos LGA
1156.
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2.3 Instalaciéon de Memoria

La placa H55M-GE ofrece cuatro ranuras DIMM DDR3 de 240 pines, y soporta
Tecnologia de Memoria de Doble Canal. Para la configuracion de doble canal,
necesitara instalar siempre pares DIMM DDR3 idénticos (de la misma marca,
velocidad, tamafio y tipo) en las ranuras del mismo color. En otras palabras, tendra
que instalar pares pares idénticos DDR3 DIMM en el Doble Canal (DDR3_Aly
DDR3_B1; Ranuras Blanco; consulte p.2 N.8), de modo que pueda activarse la
Tecnologia de Memoria de Doble Canal. Esta placa base también le permite instalar
cuatro DIMMs DDR3 para configuracion de doble canal. Esta placa base también
permite instalar cuatro médulos DDR3 DIMM para configuraciones de doble canal,
siempre que instale médulos DDR3 DIMM idénticos en las cuatro ranuras. Puede
consultar la tabla de configuracién de memoria de doble canal que se muestra a
continuacion.

Configuraciones de Memoria de Doble Canal

100

DDR3_A2 | DDR3_Al DDR3_B2 DDR3_B1

(Ranura (Ranura (Ranura (Ranura

Azul) Blanco) Azul) Blanco)
(1) - Populada - Populada
(2)* Populada Populada Populada Populada

* Para la configuracion (2), instale DIMM DDR3 idénticas en las cuatro
ranuras.

1. Siquiere instalar dos médulos de memoria, para una compatibilidad
y fiabilidad 6ptimas, se recomienda que los instale en las ranuras del
mismo color. En otras palabras, instalelas en las ranuras blanco
(DDR3_A1 y DDR3_B1).

2. Sise instalan sélo un médulo de memoria o tres médulos de memoria
en las ranuras DIMM DDR3 de esta placa base, no sera posible
activar la Tecnologia de Memoria de Doble Canal.

3. No se permite instalar médulos DDR o DDR2 en la ranura DDR3; si
lo hace, esta placa base y los médulos DIMM pueden resultar dafiados.

4. Por favor, instale el médulo de memoria en la ranura blanca para que
se le asigne la méaxima prioridad.
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Instalacién de una DIMM

Asegurese de desconectar la fuente de alimentacién antes de afiadir o
retirar médulos DIMM o componentes del sistema.

Paso 1. Empuije los clips blancos de retencion por el extremo de cada lado de la

ranura de memoria.

Paso 2. Encaje la muesca del DIMM hacia la cumbrera de la ranura.

DIMM ajusta solamente en una direccion. Si fuerza la DIMM en la

ranura con una orientacion incorrecta, provocara dafios permanentes
en la placa base y en la DIMM.

Paso 3. Inserte la DIMM con firmeza dentro de la ranura hasta que los clips de

sujecion de ambos lados queden completamente introducidos en su sitio y
la DIMM se haya asentado apropiadamente.
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2.4 Ranuras de Expansién (ranuras PCl y ranuras PCI

Express)
La placa madre H55M-GE cuenta con 2 ranuras PCI y 2 ranuras PCI Express.
Ranura PCI:  Para instalar tarjetas de expansion que tienen 32-bit Interface PCI.
Ranura PCI Express:
La ranura PCIE1 (ranura PCIE x16, Azul) se utiliza
con tarjetas PCI Express con ancho de banda x16.
La ranura PCIE2 (ranura PCIE x1, Blanca) se utiliza
con tarjetas PCI Express con ancho de banda x1, como
las tarjetas Gigabit LAN, y SATA2.

Instalacién de Tarjetas de Expansion

Paso 1. Antes de instalar la tarjeta de expansion, asegurese de que la fuente de
alimentacién esta apagada o el cable de alimentacion desconectado. Lea la
documentacién que acompafia a la tarjeta de expansion y realice las
configuraciones de hardware necesarias para la tarjeta antes de iniciar la
instalacion.

Paso 2. Quite la tapa que corresponde a la ranura que desea utilizar.

Paso 3. Encaje el conector de la tarjeta a la ranura. Empuje firmemente la tarjeta en
la ranura.

Paso 4. Asegure la tarjeta con tornillos.
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2.5 Setup de Jumpers

La siguiente ilustracion muestra setup de
Jumpers. Cuando el jumper cap esté colocado
sobre los pins, el jumper esta “SHORT". Si

ningun jumper cap esté colocado sobre los pins, l’ lr

el jumper estad “OPEN". La ilustraciébn muestra

un jumper de 3-pin cuyo pinl y pin2 estan ﬁﬁ % %
“SHORT” cuando el jumper cap esta colocado Short Open

sobre estes 2 pins.

Jumper Setting Descripcion

PS2_USB_PWR1 1.2 2.3 Ponga en cortocircuito pin 2,

(vea p2, N.2) BRo (O  pin 3 para habilitar +5VSB
+5V +5VSB (standby) para PS/2 o0 USB23

wake up events.
Atencién: Para elegir +5VSB, se necesita corriente mas que 2 Amp proveida por la
fuente de electricidad.

USB_PWR2 1.2 2.3 Ponga en cortocircuito pin 2,
(veap.2,No. 1) m @m pin 3 para habilitar +5V_DUAL
*5v *SV.DUAL  hara USBO1 wake up events.
Atencion: Para elegir +5V_DUAL, se necesita corriente mas que 2 Amp proveida por
la fuente de electricidad. Si selecciona +5V_DUAL, los dispositivos USB
podran reactivar el sistema siempre que se encuentre en el estado S3
(Suspension a RAM).

USB_PWR3 1.2 2_3 Ponga en cortocircuito pin 2,
(vea p.2, N.26) m @m pin 3 para habilitar +5VSB
5V +5VSB (standby) para USB6_7/8_9/

10_11 wake up events.
Atencion: Para elegir +5VSB, se necesita corriente mas que 2 Amp proveida por la
fuente de electricidad.

Limpiar CMOS 1.2 23

(CLRCMOSL1, jumper de 3 pins) m_] |Em

(vea p.2, N.23) Valor Restablecimiento
predeterminado de la CMOS

Atencion: CLRCMOS1 permite que Usted limpie los datos en CMOS. Los datos en
CMOS incluyen informaciones de la configuracion del sistema, tales como
la contrasefia del sistema, fecha, tiempo, y parametros de la configuracién
del sistema. Para limpiar y reconfigurar los parametros del sistema a la
configuracion de la fabrica, por favor apague el computador y desconecte
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el cable de la fuente de electricidad, utilice una cubierta de jumper para
aislar las agujas pin2 y pin3 en CLRCMOS1 durante 5 segundos. Por
favor acuérdase de quitar el jumper cap después de limpiar el COMS. Por

favor acuérdase de quitar el jumper cap después de limpiar el COMS. Si
necesita borrar la CMOS cuando acabe de finalizar la actualizacién de la
BIOS, debe arrancar primero el sistema y, a continuacion, apagarlo antes
de realizar la accion de borrado de CMOS.

A

Si borra la memoria CMOS, se puede detectar un caso de abertura.
Ajuste la opcién del BIOS “Clear Status” (Borrar estado) para borrar el

registro del estado de intrusion anterior del chasis.

2.6 Cabezales y Conectores en Placas

A

Los conectores y cabezales en placa NO son puentes. NO coloque las
cubiertas de los puentes sobre estos cabezales y conectores. El colocar

cubiertas de puentes sobre los conectores y cabezales provocara un

dafio permanente en la placa base.

Conexiones de serie ATAIl

Estas seises conexiones de

(SATAII_1: vea p.2, N. 15) o, N, = serie ATAIl (SATAIIl) admiten
(SATAII_2: vea p.2, N. 14) E E E cables SATA para dispositivos
(SATAIl 3:vea p.2, N.12) O b9 Bd® e almacenamiento internos. La
(SATAII_4: vea p.2, N. 16) o o - interfaz SATAII actual permite
(SATAII_5: vea p.2, N.17) g g g una velocidad de transferencia
(SATAIl_6: vea p.2, N.19) I & & & de 3.0 Gb/s.
Cable de datos de Cualquier extremo del cable de
serie ATA (SATA) los datos de SATA puede ser
(Opcional) conectado con el disco duro
de SATA/ SATAIl o el
conectador de SATAIl en esta
placa base.
Cabezal USB 2.0 USB_PWR Ademas de seises puertos
(9-pin USB10_11) " Ao USB 2.0 predeterminados en el
DUMMY

(vea p.2, N.25)

joupds]

panel de E/S, hay tres bases
de conexiones USB 2.0 en
esta placa base. Cada una de
estas bases de conexiones
admite dos puertos USB 2.0.
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(9-pin USB8_9)
(vea p.2, N.24)

(9-pin USB6_7)
(vea p.2, N.22)

"use_pwn

USE_PWR

P8
USB_PWR

USE_PWR

Cabecera TPM
(17-pin TPMS1)
(vea p.2, N.27)

=
<
=z
<
o
=
=

LaD2

5_PWRDWHN#

— SERIRG#

[O]CH o

GND

Este conector admite sistemas
basados en Trusted Platform
Module (TPM, Médulo de
plataforma segura), que
permiten almacenar claves,
certificados digitales,
contrasefias y datos con
seguridad. Los sistemas TPM
también mejoran la seguridad de
la red, protegen las identidades
digitales y garantizan la
integridad de la plataforma.

Cabecera de puerto de impresora
(LPT1 de 25 terminales)
(vea p.2, N.29)

Esta es una interfaz de puerto
para cable de impresora que
permite conectar comodamente
dispositivos de impresién.

Cabezal de Mdédulo Infrarrojos
(5-pin IR1)
(vea p.2, N.28)

Este cabezal soporta un
maodulo infrarrojos de
transmisién y recepcion
wireless opcional.

ASRock H55M-GE

105

Motherboard

Espanol



joupds]

Conector de deteccion de intrusion en el chasis  Esta placa base admite la

(2-pin CI1) funcién de control de

(vea p.2, N.30) L?'EI APERTURADE CARCASA, que
permite detectar si se ha
retirado la cubierta del chasis.
Dicha funcién requiere un
chasis con disefio especifico
para la deteccién de intrusion

en el chasis.
Conector de audio de Gr‘PDnF'sr?c;Fn; Este es una interface para
MIC _F
panel frontal | oUT_RE1 cable de audio de panel frontal

ol [©

(9-pin HD_AUDIO1) gue permite conexién y control

Q

(vea p.2, N. 36) Toura 1 conveniente de apparatos de
J_SENSE .
ouT2_R Audio.
MIC2_R
MIC2 L
1. El Audio de Alta Definicién soporta la deteccién de conector, pero el cable
de panel en el chasis debe soportar HDA para operar correctamente. Por

favor, siga las instrucciones en nuestro manual y en el manual de chasis
para instalar su sistema.
2. Si utiliza el panel de sonido AC’97, instélelo en la cabecera de sonido del
panel frontal de la siguiente manera:
A. Conecte Mic_IN (MIC) a MIC2_L.
B. Conecte Audio_R (RIN) a OUT2_R y Audio_L (LIN) en OUT2_L.
C. Conecte Ground (GND) a Ground (GND).
D. MIC_RET y OUT_RET son sélo para el panel de sonido HD. No
necesitara conectarlos al panel de sonido AC'97.

Cabezal de panel de sistema PLED Este cabezar acomoda varias
PLED- .
(9-pin PANEL1) P dunciones de panel frontal de
(vea p.2, N.21) EEEEN sistema.
| BEEEE
DUMMY
RESET#
GND
HOLED-
'HDLED +
Cabezal del altavoz del chasis Conecte el altavoz del chasis a
(4-pin SPEAKERL) ! e su cabezal.
DUMMY
(vea p.2, N.18) DUMMY
+ By
Conectores de ventilador de chasis Por favor, conecte los cables del
y alimentacion GND ventilador a los conectores de
+12V . . . -
(4-pin CHA_FAN1) CHA_FAN_SPEED ventilador, haciendo coincidir el
FAMN_SPEED_CONTROL

(vea p.2, N.10) cable negro con la patilla de

masa.

106
ASRock H55M-GE Motherboard



(3-pin PWR_FAN1)
(vea p.2, N.5)

PWR_FAMN_SPEEC

Conector del ventilador
delaCPU

(4-pin CPU_FAN1)
(veap.2,N.4)

FAM_SPEED_CONTROL

CPU_FAN_SPEED

Conecte el cable del ventilador
de la CPU a este conector y
haga coincidir el cable negro
con el conector de tierra.

Aunque esta placa base proporciona compatibilidad para un ventilador
(silencioso) de procesador de 4 contactos, el ventilador de procesador de 3
contactos seguird funcionando correctamente incluso sin la funcién de control
de velocidad del ventilador. Si pretende enchufar el ventilador de procesador
de 3 contactos en el conector del ventilador de procesador de esta placa base,
conéctelo al contacto 1-3.

Instalacion del ventilador de 3 contactos

Contacto 1-3 conectado < s

Cabezal de alimentaciéon ATX 12f

(24-pin ATXPWR1)

(veap.2,N.9)
, B9 5
& A pesar de que esta placa base incluye in conector de 12
alimentacion ATX de 24 pins, ésta puede funcionar incluso

si utiliza una fuente de alimentacion ATX de 20 pins tradicional.
Para usar una fuente de alimentacion ATX de 20 pins, por favor,
conecte su fuente de alimentacién usando los Pins 1y 13.

Instalacién de una Fuente de Alimentacién ATX de 20 Pins i

1 24

Conecte la fuente de
alimentacion ATX a su cabezal.

Conector de ATX 12V power

(4-pin ATX12V1)
(veap.2,N.3)

Tenga en cuenta que es
necesario conectar este
conector a una toma de corriente
con el enchufe ATX 12V, de
modo que proporcione suficiente
electricidad. De lo contrario no
se podra encender.

Cabezal del puerto COM
(9-pin COM1)
(veap.2,N.31)

RRXDT
DODTR#1

RRI#1
RRTS#1

GND

D1

DOCD#1

Este cabezal del puerto COM
se utiliza para admitir un
madulo de puerto COM.
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CabeceraHDMI_SPDIF Cabecera HDMI_SPDIF. Ofrece
una salida SPDIF la tarjeta VGA
HDMI, permite al sistema
conectarse a dispositivos de
TV Digital HDMI / proyectores /
Dispositivos LCD. Conecte el
conector HDMI_SPDIF de la
tarjeta VGA HDMI a esta
cabecera.

(HDMI_SPDIF1 de 2 pin)

(veap.2,N.20)

2.7 Guia de instalacién del controlador

Para instalar los controladores en el sistema, inserte en primer lugar el CD de
soporte en la unidad optica. A continuacion, se detectaran automaticamente los
controladores compatibles con el sistema y se mostraran en la pagina de
controladores de CD compatibles. Siga el orden de arriba a abajo para instalar los
controladores requeridos. Los controladores que instale pueden funcionar
correctamente.

2.8 Instalacién de Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ /

Vista™ 64 bits / XP / XP 64 bits
Si desea instalar Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits / XP / XP 64 bits
en sus discos duros SATA / SATAII, siga los procedimientos que se indican a
continuacién en funcién del sistema operativo que tenga instalado.

2.8.1 Instalacién de Windows® XP / XP 64 bits
Si desea instalar Windows® XP / 64 bits en sus discos duros SATA / SATAII, por
favor siga los pasos siguientes.

& El modo AHCI no se admite en el sistema operativo Windows® XP / XP
64 bits.

Uso de dispositivos SATA / SATAII sin funciones NCQ (mode IDE)

PASO 1: Configuracién de la BIOS.

A. Entre en BIOS SETUP UTILITY — Opantalla Avanzada — Storage Configuracion.
B. Configure la “SATA Operation Mode” a [IDE].

PASO 2: Instale Windows® XP / XP 64 bits en su sistema.
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2.8.2 Instalaciéon de Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ /
Vista™ 64 bits

Si desea instalar Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits en sus discos
duros SATA / SATAII, por favor siga los pasos siguientes.

Uso de dispositivos SATA / SATAII sin funciones NCQ (modo IDE)

PASO 1: Configuracién de la BIOS.

A. Entre en BIOS SETUP UTILITY — Opantalla Avanzada — Storage Configuracion.

B. Configure la “SATA Operation Mode” a [IDE].

PASO 2: Instale Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits en su
sistema.

Uso de dispositivos SATA / SATAII con funciones NCQ (modo AHCI)

PASO 1: Configuracion de la BIOS.

A. Entre en BIOS SETUP UTILITY — Opantalla Avanzada — Storage Configuracion.

B. Configure la “SATA Operation Mode” a [AHCI].

PASO 2: Instale Windows® 7 / 7 64 bits / Vista™ / Vista™ 64 bits en su
sistema.

3. BIOS Informacioén

El Flash Memory de la placa madre deposita SETUP Utility. Durante el Power-Up
(POST) apriete <F2> para entrar en la BIOS. Si usted no oprime ninguna tecla, el
POST contintia con sus rutinas de prueba. Si usted desea entrar en la BIOS después
del POST, por favor reinicie el sistema apretando <Ctl> + <Alt> + <Borrar>, 0 apretando
el boton Reset en el panel del ordenador. Para informacion detallada sobre como
configurar la BIOS, por favor refiérase al Manual del Usuario (archivo PDF) contenido
enel CD.

4.Informacién de Software Support CD

Esta placa-base soporta diversos tipos de sistema operativo Windows®: 7 / 7 64 bits
/ Vista™ / Vista™ 64 bits / XP / XP 64 bits. EI CD de instalacién que acompafia la placa-
base trae todos los drivers y programas utilitarios para instalar y configurar la placa-
base. Para iniciar la instalacion, ponga el CD en el lector de CD y se desplegara el
Menu Principal autométicamente si kxAUTORUN» est& habilitado en su computadora.
Si el Menu Principal no aparece automaticamente, localice y doble-pulse en el archivo
“ASSETUP.EXE” para iniciar la instalacion.
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1. BeedeHue

Bnaronapum Bac 3a nokynky matepuHckoin nnatel ASRock H55M-GE HapexHoW MaTeprHCKOiA
nnatbl, M3roTOBIEHHON B COOTBETCTBUM C NMOCTOSIHHO NpeabasnsemMbiMn ASRock XecTkummn
TpeGoBaHusaMU K kayecTBy. OHa obecneunBaeT NPEBOCXOAHYIO NPOU3BOAUTENBHOCTb U
OTNNYaETCHA OTIIMYHON KOHCTPYKLUMEN, KOTOPbIE OTpaXxatoT npusepxeHHocTb ASRock kavecTBy
1 AONTOBEYHOCTU.

[laHHOe PYKOBOACTBO NO GbICTPOI YCTAHOBKE BKIOYAET BBOAHYIO MHOPMALIMIO O
MaTePVHCKOIA nnaTe 1 noliaroBble MHCTPYKLUUM MO ee ycTaHoBke. Bonee noapo6Hble
CBELEHNSA O NnaTe MOXHO HaWTU B PYKOBOACTBE MONb30BaTENs HA KOMMNaKT-ANCKE

noanepXxku.

Cneundukaumnm MaTePMHCKON NnaTtbl U nporpammHoe obecnevyexne
BIOS vHoraa n3MeHs0TCs, NO3TOMY COAEPXKaHNe 3TOro PYKOBOACTBA
MOXeT 06HoBnATbCA 6e3 yBeaomneHusi. B cnyyae niobbix
MoanduKaumii pyKOBOACTBA €ro HoBas Bepcus byaeT pasmelleHa Ha
Beb-caiite ASRock 6e3 cneunanbHoro yBeaomnenus. Kpome Toro,
camble CBEXWe CNWCKN NoAAEPXMBAEMbIX MOAYNEN NaMATH 1
NPOLIECCOPOB MOXHO HaiiTh Ha cante ASRock.

Anpec Be6-caita ASRock http://www.asrock.com

Mpn HeO6XOANMOCTMN TEXHUYECKOW NOAAEPXKKMA MO BONPOcaM AaHHON
MaTEPUHCKOIN NnaTbl NOCETUTE HaLL BeB-caiT Ans nonyyYeHns
nHdopMaumm 06 CMonb3yemMon Moaenu.
www.asrock.com/support/index.asp

1.1 KomnnekTtHoCTb
MarepuHckas nnata ASRock H55M-GE

(cbopm-dbakTop Micro ATX: 9,6 x 8,7 nroitma / 24,4 x 22,1 cwm)
PykoBoacTBo no 6eicTpon ycTaHoke ASROCK H55M-GE
KomnakT-auck nogaepxkn ASRock H55M-GE
2 x kabenb aaHHbIx Serial ATA (SATA) (LONONHUTENBHO)
1 x /O Wwut Mpynnel BBOAa / BbiBOAA
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1.2 Cneuuncukaumm

Mnarcdopma

- chopm-cbakTop Micro ATX: 9,6 x 8,7 aroima / 24,4 x 22,1 cm

- Becb TBepapbIt KoHAEHCATOPHbIN NPOEKT (BbICOKOKAYECTBEHHbIE
KOHAEHCaTopbl C NPOBOAALUMM nonumepom; Ha 100% caenaHo B
Anoxun) (H55M-GE R2.0)

Mpoueccop

- NMonnepsxka npoueccopos Intel® Core™ i7 /i5 / i3 n Pentium® G6950
ans Socket LGA1156
- Moanepxka TexHonoruy Intel® Turbo Boost
(cM. OCTOPOXHO, nvHKT 1)
- Monaepxka TexHonorum Hyper-Threading
(cm. OCTOPOXHO, nyHKT 2)
- Monnepxka TexHonormn Untied Overclocking
(cM. OCTOPOXHO, nvHKT 3)
=llonneoxka nooueccopos EME4T

[HaGop mukpocxem |

MamATb

- Intel® H55

- Monnepxka TexHonorun Dual Channel DDR3 Memory Technology
(cM. OCTOPOXHO., nvHKT 4)

- 4 x rHesga DDR3 DIMM

- Noaaepxmte DDR3 2600+(0C)/2133(0C)/1866(0OC)/1600/1333/1066
He- ECC, 6e36ydepHas namsTb

- MakcumanbHblii 06bem cuctemHoi namsTu: 16 N
(cm. OCTOPOXHO, nvHKT 5)

- nopaepxka npocuns Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
(e QCTOPOQXHO _nyHkT 6)

MHe3na
paclumpeHus

-1 x PCl Express 2.0 x16 (5 I'T/c pexum x16)
-1 x PCl Express 2.0 x1 (2.5 T/c)
- 2 x rHespa PCI

paduka *

* TpebyeTca npoLeccop co BCTPoeHHoM rpadukoin Intel® Graphics
Technology

- Yuncer Intel® HD Graphics

- Pixel Shader 4.0, Moaaepxka DirectX 10

- Makc. o6bem pasgensemoii namati 1759M6
(cM. OCTOPOXHO, nvHKT 7)

- Ton VGA-Bbixoaa: D-Sub, DVI-D n HDMI (cm. OCTOPOXHO, nvHKT 8)

- MNopnaepxka HDMI 1.3a ¢ makcumanbHbIM paspeLuesnem go 1920x1200

- Monpepxka DVI ¢ makcmanbHbIM paspelueHvem ao 1920x1200 @
60 Nu

- Monaepxka D-Sub ¢ makcumanbHbIM pa3pelueHmem no 2048x1536 @
75Tu

- Monaepxka Auto Lip Sync, Deep Color (12 61T Ha LBeTOBOW kaHan),
xvYCC n HBR (High Bit Rate Audio) 4epe3 HDMI 1.3a (Heo6xoaunm
MoHUTOp ¢ pazbemom HDMI) (cm. OCTOPOXHO, nvHKT 9)

- Noppepxka dyHkum HDCP yepes pazbembl DVI n HDMI

- Monepxat Blu-nyy 1080p (KOMMYTAUWOHHAA OOCKA) /
BocnpousseneHne HD-DVD yepes paszbembl DVI 1 HDMI
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- PCIE x 1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E

- noaaepxka Wake-On-LAN

- Mopnaepxka onpenenexns kabens NIBC

Pa3bembl BBoAa-
BblBOAA Ha 3aAHen
naHenu

1/0 Panel

- 1 x nopT knasuaTypbl PS/2

-1 x VGA/D-Sub nopt

-1 x VGA/DVI-D nopt

-1 x HDMI nopt

- 6 x nopta USB 2.0 Ha 3agHel naHenu B CTaHAApTHOW
KOHbMrypaumm

- Pazbem 1 x RJ-45 LAN c cBeTOAMOAHBIM MHANKATOPOM (MHAMKATOP
ACT/LINK n nHankatop SPEED)

- CoeauHnTENb 3BYKOBOW NOACUCTEMbI: MTMHENHBIA BXOA, / NepeHss
KOIMOHKa / MUKPOOH

Konoaku n
nnare

- 6 x pasbema Serial ATAIl 3,0 6ut/c, nopaepxka dyHkumii NCQ,
AHCI n “Hot-Plug” (ropsuee noaknioueHne)
(cm. OCTOPOXHO, nyHkT 10)

- 1 x Konoaka nHdpakpacHoro moayns

- 1 x Pazbem nopta nevyatu

- 1 x Konogka COM

- 1 x Konoagka HDMI SPDIF

-1 x Konoaka TPM

- 1 X pasbem AaTyMKa OTKPbITON KPbILLKA

- coegunHutens: CPU/Chassis/Power FAN

- 24-kOHTaKTHbIN Konoaka nutaHus ATX

- 4-KOHTaKTHbI Pasbem ATX 12 B

- Ayavopasbem nepegHei naHenu

- 3 x Konoaka USB 2.0 (ogHa konoaka Ans noanepxky 6
gononHutenbHbix noptos USB 2.0 (cm. OCTOPOXHO, nyHkT 11)

BIOS

- 16Mb AMI BIOS

- JluueHsnposaHHas AMI BIOS

- nogaepxka “Plug and Play”

- ACPI 1.1, BKkntoyeHMe no cobbiTUsM

- NoAAEPXKKa PEXMMA HAaCTPOIikL 6e3 nepemblyek

- nopaepxka SMBIOS 2.3.1

- LeHTpanbHbIn npoueccop, CPU VID, CPU GFX, VCCM, VTT,
PCH PLL MynstuperynvpoBaHvue HanpsxeHus

Komnakr-

AUCK
jnoannepXkKn
YHuKanbHas
OCco6eHHOCTb

- OpaiiBepbl, yTUNUTbI, aHTUBMPYCHOE NporpammHoe obecneveHmne
(Mpo6HbI BapuarT), nakeT ASRock Software Suite (CyberLink DVD

|_Suite u Creative Sound Blaster X-Fi MB ) (OEM v npoBHble Bepcun) |

- ASRock OC Tuner (cm. OCTOPOXHO, nyHkT 12)

- Instant Boot

- Intelligent Energy Saver (cm. OCTOPOXHO, nvHkT 13)

- ASRock Instant Flash (cm. OCTOPOXHO, nyHKT 14)

- ASRock OC DNA (cm. OCTOPOXHO, nyHkT 15)

- Hybrid Booster:

ASRock H55M-GE Motherboard



- NNaBHas HacTpoiika YacToTbl NpoLeccopa
(cm. OCTOPOXHO, nyHKT 16)

- ASRock U-COP (cm. OCTOPOXHO. nvHKT 17)

- BawwTa ot c6oeB 3arpy3ku Boot Failure Guard (B.F.G)
- Combo Cooler Option (C.C.0O.) (cm. OCTOPOXHO, nyHkT 18)
- HouHoe LED-ocBelleHune
- Turbo 50 / Turbo 100 GPU Overclocking (TpebveTca npoueccop co

BCTPOeHHO rpadmkon Intel® Graphics Technology)

KoHTponb - [latymkm Temnepatypbl Nnpoueccopa
obopvno- - NaTuukn Temnepatypbl kopnyca
BaHuA - TaxomeTpbl BeHTUNsiTopoB CPU/Chassis/Power FAN

- (OYHKLMS TUXOrO PEXIMa BEHTUNSTOPA

- MynbeTukoHTpOnb ckopocTu BeHTunaTopa LiIM/LWaccn
- OnpeneneHmne OTKPbITOW KPbILLIKV

- KoHtponb= Hanpspkenua: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

OnepaunoH - CoBmecTuMOocCTb ¢ Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /
Nonnepxxa 64-paspaaHoi sepcuy Vista™ / XP / XP 64-bit

Hble - FCC, CE, WHQL

cucTembl - CoBmecTtumocTb ¢ ErP/EuP Ready (TpebyeTcst 6rnok nutaHus

CepTtudmuka- coBmecTumblii ¢ ErP/EuP) (cm. OCTOPOXHO, nvHKT 19)

Tbl

* inA petanbHoi nHdopMaumn NpoayKTa, noxanyncra nocetTuTe Hawl BeGcaiT:
http://www.asrock.com

BHUMAHUE

CrnegyeT NoHMMAaTb, YTO C OBEPKITOKUHIOM CBA3aH ONPeAeneHHbI PUCK BO BCEX Cry4asX,
BKIOYasi naMeHeHne yctaHook BIOS, npumererune texHonornm Untied Overclocking
UNY UCNONb30BaHNE UHCTPYMEHTOB OBEPKITIOKMHIA CTOPOHHUX MPOM3BOAUTENEN.
OBEPKIMOKUHT MOXET MOBMUSATH HA CTabUMbHOCTb PaboTbl CUCTEMBI U AaXe Bbi3BaTb
NOBPEXAEHNE BXOAALLMX B HEE KOMMOHEHTOB 1 YCTPOMCTB. MpucTynas Kk OBEPKMOKUHTY,
Bbl MOMHOCTbIO 6epeTe Ha cebs Bce CBA3AHHbIE C HAM pUCKY U pacxodbl. Mbl He Gyaem
HECTU OTBETCTBEHHOCTb 3a NioGble BO3MOXHbIE NMOBPEXAEHUSA B pe3ynbraTe
OBEPKIIOKUHTa.

ASRock H55M-GE Motherboard
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OCTOPOXHO!

1.

10.

1.

12.

Mpoueccops! Intel® Core™ i3 u Pentium® G6950 He noaaepxusatoT
TexHonoruto Intel® Turbo Boost.

WHdbopmaumio 06 ycTaHOBKE NapaMeTPOB runepnoToyHoun TexHonorum (Hyper-
Threading Technology) Bbl HaiaeTe Ha cTp. 38 PykoBoacTBa nonb3osaTens
Ha KOMMNaKT-ANCKE NOALEPXKKM.

[laHHas cucTemHasi nnarta noAnepPXMBaET TEXHOMOMMIO Pa3AenbHOro pasroHa
(NOBBILLEHNSA YaCTOTbl CUCTEMHOMN LLNHbI). Moapo6Hble cBeAeHMUsI CM. B
pasgene «TexHonorns pasaenbHoro pasroHay Ha cTp. 22.

[laHHasi MaTepyHcKas nnata NoAAEPXKMBaAET TEXHOMNOMMIO ABYXKaHaNbHOM
namatn Dual Channel Memory Technoloay. MNepen ee ncnonb3osaHnem He
3abyasTe NpoYMTaTh UHCTPYKLMM MO NPaBUMbHOW YCTaHOBKE Moaynen
namaTy B PyKOBOACTBE Nno ycTaHoske (cTp. 120).

B cuny orpaHnyeHnsi onepauvoHHON CUCTEMbI haKTUYecKas EMKOCTb NaMATH
MOXeT ObITb MeHbLUe 46 ans obecneyeHns pe3epBHOro MecTta Ans
ncnosnb3oBaHusa cuctemoin Windows® 7 / Vista™ / XP. Takux orpaHudeHuii Het
ana Windows® OS ¢ 64-bit LieHTparnbHbIM NPOLIECCOPOM.

[aHHble npoueccopbl noaaepxmsatoT namste DDR3 ¢ yactoTton go 1333
Mru, obecneuntb coBmectumocTb ¢ XMP DDR3 1600 MOXHO Yepes pasroH.
MakcrmarnbHas COBMECTHasi EMKOCTb NaMATH onpeaerieHa npoaasLem
MUKDOMPOLIECCOPHOrO Habopa 1 MOXET M3MeHUTbCS. BxoauTe B Intel® Be6-
caiiT 3a nocneaHue nHopmMaLmm, noxanyicra.

Bbl MOXeTe ncnonb3osaTth TOMbKO ABa pa3bema W3 Tpex AN BbiBOAA
n306paxkeHns ofHOBPEMEHHO. 3afeiicTBOBaTL Cpa3y TPy NoaknoueHns - D-
Sub, DVI-D n HDMI - HeBo3amoxHo. Mpu nomowum agantepa DVI-to-HDMI
nopt DVI-D 6yaeT noaaepxusatb Te xe dyHKUMK, 4To 1 HDMI.

®yHkumm xvYCC u Deep Color noaaepxusaiores Tonbko B Windows® 7 64-
6ut / 7. ®dyHkumus Deep Color ByaeT BkNOYEHA TONBbKO B TOM Cryyae, ecnv
MOHUMTOP noaaepxmeaeT dyHkumo EDID (12-6UTHblE LBETOBbIE KaHarbl).
®yHkuma HBR noaaepxvsaetcs Tonbko B Windows® 7 64-6ut / 7 / Vista™
64-6ut / Vista™.

Mepen nopkntoyeHnem xectkoro aucka SATAIl k pasbemy SATAIl cneavet
03HakoMuTbCs ¢ “PyKOBOACTBOM MO YCTaHOBKe XecTkux ancko SATAII” Ha
cTp. 25 PykoBoacTBa Nonb3oBaTens Ha KOMNaKT-AUCKe NOALEPXKA U1
NepeKnNioYnTb XeCTKU anck B pexxum SATAIL. Momumo aToro, k pasbemy
SATAIl MOXHO HENOCPEACTBEHHO MOAKIOUNTL XKECTKUN Anck SATA.

DyHKUMK ynpaBneHus anektponutasmem ans USB 2.0 HopmanbHo
paboTatoT noa Microsoft® Windows® Vista™ 64-bit / Vista™ / XP 64-bit / XP
SP1.

3710 - nerkuii B ncnonb3oBaHnm ASRock pasroH MHCTPYMEHT, KOTOPbI
Nno3BonsieT, YTo Bbl, 4TOGBI pacCMOTPETHL Bally CUCTEMY MOHUTOPOM
annapaTtHbIX CPeCcTB (hYHKLMOHMPYETE 1 CBEPXXPOHOMETPUPYETE BaLLn
VCTPOWCTBA annapaTHbIX CPEACTB, YTOObI NONYYNTb NyYLLYi0 paboTy
cucTeMbl noa okpyxatowen cpenoit Windows -. MNoxanyicra noceture

HaLw Be6canT ans nopsakos paboTsl Brioka HacTpoiikn OKEAHA ASRock.
Be6Gcant ASRock: http://www.asrock.com/feature/OCTuner/index.htm

ASRock H55M-GE Motherboard



Bnaroaaps HoBaTopckol annapaTHoi U NPOrpamMMHOiA YacTsm
pesontounoHHas TexHonorus Intelligent Eneray Saver (nHtennexkryanbHoro
cbepexeHns aHeprun) obecneymBaeT HENPEB30NAEHHYIO 9KOHOMMIO
aHepruu. [lpyrvMu crioBamu, CTaHOBUTCS BO3MOXHbIM 06ecneunts
BblaatoLleecs sHeprocbepexenve n ynyywntb KN no mowHoctu 6e3
VMEHbLUEHWSA NPON3BOANTENBHOCTU KOMMNbloTEPa. [ANA 03HAKOMMNEHNS C
npuHuMnom paboTtbl TexHonoruu Intelligent Energy Saver nocetute Haw
Beb-canT. Be6-cant komnaHum ASRock: http://www.asrock.com/feature/
IES/index.html

. ASRock Instant Flash — nporpamma ans npowwmsku BIOS, BcTpoeHHas B

Flash ROM. [laHHoe cpeacTBo ans obHoenexus BIOS ymeeT paboTatb
6e3 Bxoa B onepauroHHble cuctembl, Bpoge MS-DOS unm Windows®.
YT06bI 3anycTUTL NPOrpamMmmy JOCTaTOMHO HaxaTb <F6> Bo Bpems
camoTecTupoBaHus cuctembl (POST) unu ot B BIOS npu nomoLum
kHomku <F2> n BbiGpaTb NyHKT ASRock Instant Flash yepes meHto.
3anyctute nporpammy 1 coxpaHute HoBbln BIOS Ha USB-dnaLuky,
LVCKETY UKW XeCTKU auck. Mocne 3aToro Bl CMOXETE OnepaTuBHO
o6HoBUTb BIOS, 63 He06x0AMMOCTW NOArOTOBKMN AOMOMHUTENBHOM
ANCKeTbl, 6€3 YCTaHOBKM NPOrpaMmbl NPOLIMBKU. MIMelTe B BUAY, YTO
USB-cnaLuka nnv BuHYecTep A0MKHbI MCNonb3oBaTh GaiinoByo cUcTeEMy
FAT32/16/12.

Hassanue ytunutel OC DNA rosoput camo 3a cebs. OC DNA —
KCKIMIO3UBHAsA yTUNuTa, paspabotaHHasa komnaHuenn ASRock, koTopas
[aeT BO3MOXHOCTb MONb30BaTENIO NErko 1 NPOCTO 3anucbiBaTb CBOU
HacTpOWKu pasroHa u aenutbest nmn ¢ apysbsimu. OC DNA nossonser
COXPaHWTb HAaCTPOWKW Pa3roHa NoA OnepaLVOHHON CUCTEMON, YTO
CYLLECTBEHHO YnpoLUaeT Xu3Hb nonb3osatens. C nomowsto OC DNA Bbl
MOXXETe COXPaHWUTb CBOW HAaCTPOWKM pasroHa B Buae npoduns. MNocne yero
Bbl MOXETE ero nepecnaTb CBOVM APY3bSM, U YXXe Ball APV CMOXET
ncnonb3oBaThb BaLl Npodusb Ha cBoel cucteme! BHmarue, 3anmcaHHble
npodunu GyayT paboTaTth TONbKO HAa OANHAKOBBLIX MOAENAX MaTEPUHCKMX
nnar.

XoTsi faHHas MaTepVHCKas nnata NoAAEPXMBAET NIaBHYIO HACTPONKY
4YacTOTbl, YCTaHaBNMBaTb NOBbILUEHHYIO YaCTOTY HE PEKOMEHAYETCA.
Vcnonb3oBaHve 3HaYeHuUii 4acToThl LUMHBI MPOLIECCOPa OTNNYALLMXCS OT
PEKOMEHOBAHHBIX, MOXET NPUBECTU K HECTAbWUNbHOW paboTe CUCTEMbI 1N
NOBPEXAEHMIO NPOLIECCOPa U MaTEPUHCKOIA NNaThbl.

Mpn oBHapyxeHUn neperpesa npoueccopa paboTa CMCTEMbl aBTOMAaTUHECKN
3aBepLuaetcs. [Mpexae Yem Bo306HOBUTL paboTy cucTemsl, yoeautech B
HOpMarbHoI paboTe BEHTUNATOPa npoLeccopa

Ha MaTEPVHCKOW NnaTe U OTCOEAUHWUTE LUHYP NUTAHKSA, a 3aTEM CHOBa
noakno4nTe ero. Ytobbl ynyywmnTL OTBOA Tenna, He 3abyakste npu cbopke
KOMMbIOTEPA HAHECTV TEPMONACTY MEXAY NPOLIECCOPOM Y PaANaTOPOM.

Pvcckun
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18.

19.

Combo Cooler Option (C.C.O.) npenocraBnseT BO3MOXHOCTb
VCTaHaBnuBaTb Pa3Hble TWMbl NPOLIECCOPHBIX KYIIEPOB HA MaTEPUHCKYIO
nnaty — noa Socket LGA775 unn LGA1156. BHumaHue, He Bce Kynepbl noa
LGA775 MOXHO ncnonb3osaThb.

EuP pacwmdposbiBaeTcs kak Energy Using Product. Ctanpapt 6bin
paspaboTaH EBponeiickum Coto3om Ans onpeaeneHns sHepronotpedneHns
roToBbIx cuctem. Mo TpeGoBaHuio EUP cucTema B BbIKIIIOYEHHOM COCTOSHUAM
[OIKHa NoTpebnaTb meHee 1 BT aHepruu. [ina cooTBeTCTBUS cTaHaapTy EuP
HY>XHbl COOTBETCTBYIOLLME MaTEPUHCKas nnaTa u 6nok nutanHnsa. Komnanus
Intel npeanoxwuna, 4to coBMecTMbIi ¢ EUP 6nok nutanust oomkeH
o6ecneumBatb 50% 3DDEKTUBHOCTL NUHUM NUTaHWSA S5V npu notpebneHumn 100
MA (B pexume oxuaaHuns). CeepsTech C MHOpMauwvei npou3soanTenen
6nokoB NMTaHNs, YTobbl BbIGPaTh MoAENb C noaaepxkon EuP.

116
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2. YcmaHoe8kKa

Mepbl NPeaoCTOPOXHOCTHU
I'Iepen VCTaHOBKOVI MaTeDVIHCKOVI nnatbl 1 ee KOMMOHEHTOB U U3MEHEHUEM
l'II06bIX HaCTpoeK nnatbl HGOGXO,EI.VIMO NMPUHATL cneaywwme Mepbl
npeaoCTOPOXHOCTU.

1. Tpexae 4yem npukacaTbCs K MOOGOMY KOMNOHEHTY, OTKITIOYUTE LLUHYD
NUTaHUsA U3 po3eTku. HapylieHue aToro TpeboBaHNS MOXET Bbi3BaTb
cepbe3Hble NOBPEXAEHUSA MaTEPUHCKOW NNaTbl, NepudepPUnHbIX YCTPOWCTB
/N KOMMNOHEHTOB.

2. YT06bI N3bEXKaTb NOBPEXAEHNS KOMMOHEHTOB NNaTbl CTaTUYECKUM
anekTpuyecteoM, HUKOIA He knaguTe MaTepPUHCKYIO nnaty
HENoCpeACTBEHHO Ha KOBEP UMW aHanornyHble npeameTsl. Kpome Toro,
nepen paboTol C KOMMNOHEHTaMu He 3abbiBaTe HaAeTb 3a3eMIEHHbIN
B6pacneT unu B3ATLCA PYKON 3a HAAEXKHO 3a3eMIeHHbI npeamerT.

3. [epXuTe KOMMNOHEHTbI 3a Kpasi U HE NPUKacaWTeCb K MHTErpanbHbIM
MUKpOCXemam.

4. Ecnu Bbl BbIHYNN KaKON-TO KOMMNOHEHT U3 CUCTEMBI, BCEraa nomeLlante ero
Ha 3a3eMIeHHbI aHTUCTaTUYECKUIA KOBPUK UMM B MakeT, B KOTOPOM OH
nocrasnsancs.

5. YcraHaBnuBas BMHTbI B 3TV OTBEPCTUS ANSA 3aKPENMEHUss MaTePUHCKOWM
nnaTbl B KOPNyce KOMMbIOTEPA, HE 3aTArMBanTe UX CIIMLWKOM cunbHo! 310
MOXET NPUBECTN K NOBPEXAEHNIO MAaTEPUHCKON NnaTbl-

2.1 YctaHoBKa npoueccopa
[ns yctaHosku npoueccopa Intel g 1156-koHTakTHOM e

KOpMyce BbINOMHUTE CreayioLne AeiCTBuS. MowkmmHas
nnacTtuHa

MaTpuua
KOHTaKTOB

Kopnyc
rHesna

06wt Bua 1156-koHTaKTHOrO rHesaa

Mepen ycraHoskoit 1156-koHTakTHOrO Npoueccopa B rHe3ao
V6e.ﬂV|Ter, YTO €ero NoBepXHOCTb HE 3arpsA3HeHa, a KOHTaKTbl
rHesfa He norHyThl- ECnu Takas cuTyaums MMeeT MecTo, He
BCTaBMSNTE NPOLIECCOP B THE3A0 CUMOIA — 3TO NPUBEAET K ero
CEPbE3HOMY MOBPEXAEHUIO-

War 1. OTkpownTe rHe3po:
War 1-1. OcsoGoauTte pblyar, Haxas Ha NeTMo B
HanpaBneHNU BHNU3 U HaPYXy Tak, YToBbl OH
BblILUEN U3-No4 PUKCUPYIOLLEro BbICTYNA.

ASRock H55M-GE Motherboard
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War 1-2. TMoBepHUTE NPUXUMHOI pblYar B
MOSTHOCTbIO OTKPbLITOE MOMOXEHME (o4
yrrom okorno 135 rpagycos)-

War 1-3. TMoBepHUTE NPWKUMHYIO NNACTUHY B
MOSTHOCTbIO OTKPLITOE MOMOXeHNe (noa
yrnom okono 100 rpagycos)-

LLar 2. CHumuTe 3awmTHYI0 Kpbiwky PNP (Pick and Place
Cap).

1. PekomeHayeTcs 6patb Kpbilwky PNP 3a BbicTyn, 4To6bI
n3bexaTb TOMYKOB.

2. Ecnn Bam noTpeGyeTcs BEPHYTb MAaTEPUHCKYIO NnaTy Ans
CEPBUCHOro 06CNYXMBAHUS, 3TY KPbILIKY HEOGX0AMMO
YCTaHOBUTb Ha MECTO.

LUar 3. BcTassTe npoueccop B 1156-KOHTAaKTHOM KOpryce:
LWar 3-1. [OepxwuTe npoueccop 3a Kpas,
OTMEYEHHbIE YEPHBIMU NINHUAMU.

BUHUL BBHAdK

LWar 3-2. [MoBepHWTE KOPNYC MHTErPUPOBAHHBLIM
pagmatopom BBepx. Hanante koHTakT 1 1
ABa KIIOYEBbIX BbIpe3a ANA OpUeHTaLunn.

KnioueBoii BbIDE3 ANS opueHTauun

KOHTaKT 1 — [

KOHTaKT 1

1

KnioueBoii Bbipe3 Ans opueHTauum Knioy BbipaBHUBaHUA

1156-koHTaKTHbIN NpoLieccop 1156-koHTaKTHOE rHE3A0

[lns NnpaBUNbHOW YCTaHOBKM YOeanTECh, YTO ABA KNIOYEBbIX
Bblip€3a AnA opyeHTaunm Ha npoueccope coBMeLleHbl C ABYMS
KIrKo4YamMu BbipaBHMBAHUA Ha rHesge.

War 3-3. OCTOPOXHO NOMECTUTE NPOLIECCOP B
rHe3no, nepemelyas ero cTporo
BepTMKanbHo.

War 3-4. Y6eanTecb, 4TO NPOLIECCOP HAXOANTCS B
rHe3ze U COOTBETCTBYET MOMOXEHMIO
KIOYen opueHTaumu.
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LLar 4. 3akponte rHe3no:

LWar 4-1. ToBepHWTE NPUXUMHYIO NNACTUHY Tak,
4TOGbl OHa nerna Ha MHTerpMpoBaHHbIN
paavaTtop.

LWar 4-2. Cnerka HagaBnvBasi Ha NPUXUMHYIO
NNacTUHy, 3aKPOWTE NPUXMMHOW pblyar.

Lar 4-3. 3akpenuTe NPUXMMHON pblyar Tak, YTobbl

OH BoLUEN noA huKCHMpPYOLWNIA BbICTYN
NPWXUMHOR NNacTuHbI.

2.2 YctaHOBKa BEHTUNSITOpa U paauaTtopa npoueccopa

ﬂﬂﬂ I'IDaBVIﬂbHOI7I YCTaHOBKU C06I1I0.ﬂ.al7lTe WHCTPYKUUW, NpUBEAEHHbIE B ONMUCAHUN K
BalLeMy BEHTUNATOPY U paguaTopy npoueccopa.

CrieayioLmii NpMMep UNIKCTPUPYET YCTaHOBKY paanaTopa Ansa 1156-KoHTakTHOro npoeccopa.

LWar 1. HaHecuTe TennonpoBoAALMIA MaTepman Ha LEeHTP
VHTErpMpoBaHHOro paanaTopa Ha NoBEPXHOCTU
rLesna.

HaHecuTe Tennonposoasiumii Matepuan)

LLlar 2. MomecTuTe paauaTop Ha rHesao. Yeauteck, uto kabenn  Kabenu senTunaTopa Ha ctopoke, Gnuxarilueit

o K pasbemy Ha MaTepuHckoii nnate)
BEHTUMATOPA Pa3BEPHYTbI B CTOPOHY, BrvKanLLyio K

pasbeMy BEHTUNATOPA NPOLIECCOpa Ha MaTepPUHCKOM
nnate (CPU_FAN1, cM. CTP. 2, NYHKT 4}

Lar 3. CoBMecTWTE 3aLlenkn CO CKBO3HbIMW OTBEPCTUSIMMN
Ha MaTepWHCKOI nnaTe.

(He3na 3alLenok HanpaBneHbl HapyxXy)

. HaxmuTe BHM3 B 4 mecTax)
LLar 4. MoBepHWUTe 3aLuenky no YacoBoW CTPerike, a 3aTem . .

HaaaBWTe Ha KOMMNaYyok 3allenkyn 6onbwum nanbuem,
4TOObI YCTAHOBUTL U 3adukcmpoBaTtb ee. [oBTOopUTE
3Ty Npouenypy Ana ocranbHbIX 3aLlleriokK.

Ecnu Bbl HaXXxMeTe Ha 3aLlenku, He NOBEPHYB MX MO YacoBOW
CTpernke, paanaTop Henb3s OyaeT 3akpenuTb Ha MaTePUHCKOI nnate.

Lar 5. MoacoeanHMTe KOHTaKTHYIO KOSIOAKY BEHTUNSATOPA K pa3beMy BEHTUNATOpa npoueccopa
Ha MaTepuHCKoM nnare.

Lar 6. 3akpenute cBOOOAHYIO YaCTb Kabens ¢ MOMOLLbIO CTAXKM, YTOObI kabenb He mor
nomeLuatb paboTe BEHTUNATOPA UM COMNPUKACaTLCS C APYMMU KOMIMOHEHTaMM.

BHuMaHuWe, naHHas MaTepuHckas nnaTta noaaepXuBaeT yHKUMIo
Combo Cooler Option (C.C.O.), o6ecneumnBatoLLyo BO3MOXHOCTb
VCTaHOBKM [ABYX Pa3HbIX TUMOB KyNepoB — E
nogn Socket LGA775 nnn LGA1156.

OtBepcTus ¢ 6enoi kanmor NpeaHasHayYeHb!
ANA ycTaHoBKM Kynepos non Socket LGA1156.
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2.3 YcraHoBka moaynewn namsatu (DIMM)

MaTtepuHckas nnata H55M-GE BknioyaeT YyeTblipe 240-KOHTaKTHbIX rHe3aa
DDR3 (Double Data Rate 3) DIMM u nogaepxuvsaeT TexHonoruto Dual Channel
Memory Technology. B aByxkaHanbHoI kKoHdbUrypauum Heobxoanmo Bceraa
ycTaHaBnueaTb Napbl nAeHTUYHbIX moaynein DDR3 DIMM (ogHa v Ta xe mapka,
ObicTpoaencTere, 06BEM 1 TN MUKPOCXEM) B rHe3aa odHoro useta. Apyrumu
cnosamu, Bbl AOMMKHbI YCTAHOBUTL Napy MAeHTUYHbIX moaynen DDR3 DIMM ans
kaHana Dual Channel (DDR3 A1 v DDR3 B1; benbln rHesaa; cm. cTp. 2 n. 8),
MHaye aKTMBMPOBaTb TEXHOMOIMIO ABYXKaHarnbHOW NaMsaTn GyaeT HEBO3MOXHO.
[aHHaa maTepuHckas nnaTa TakXke Mo3BOJISET YCTAHOBUTb B ABYXKaHamnbHOMN
KoHdurypauumm yetbipe moaynsa DDR3 DIMM. JaHHaa maTepuHcKasa nnarta Takke
no3sonseT ycTaHoBUTb YeTbipe moayns DDR3 DIMM B aAByxkaHanbHomn
KOHUrypauumu; npyu 3Tom BO BCe YeTbipe rHesaa cneayeTt ycTaHaBnmBaTb
oauHakoBble moaynu DDR3 DIMM. MNoagpobHee cm. Tabnuuy KoHdUrypauui
OBYXKaHanbHON NamMATh BHU3Y.

KoHdurypaumm aByxkaHanbHOM NnamaTu

DDR3_A2 | DDR3 Al DDR3_B2 DDR3_B1

(CuHuin) (Benbin) (CuHuin) (Benbliit)
(1) - 3anonHeHo | - 3anonHeHo
(2)* 3anonHeHo| 3anonHeHo 3anonHeHo 3anonHeHo

* Ha koHdurypaums (2), npu aTom BO BCe YeTbIpe rHe3aa creayeT ycTaHaBnnBaThb
oavHakosble moaynvm DDR3 DIMM.

1. Ecnu Bbl XOTUTe YyCTAHOBUTb ABa MOAYNS NaMsaTW, TO ANSA
obecneyeHnss oNTUManbHON COBMECTUMOCTM U HAAEXHOCTMN
PEKOMEHIYETCA YCTaHaBNMBaTh X B rHE34a O4HOro LBeTa. pyrumu
crnoBamu, ycTaHaBnueainte moaynu nubo B rpynny benviii (DDR3 A1
n DDR3 B1).

2. Ecnu B rHesna DDR3 DIMM Ha naHHOW mMaTepuHCKOW nnaTte
VCTaHOBMNEH TOMbKO OAWMH MOAVMb WM TPU MOAYNSA NaMsATH, TO
BKNtoYnTb TexHonoruto Dual Channel Memory Technology 6yaer
HEBO3MOXHO.

3. He nossonstoT yctaHoBUTL Moaynb namatn DDR, DDR2 B wenb
DDR3 ; nHaue, ata o6beauHutensHas nnara u DIMM moryT 6biTb
NOBPEXAEHDI.

4. BcraBbTe Moaynb NamsTy B Genbiii pasbem ANsi NIPUOPUTETHOCTY.
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YctaHoBka moaynsa DIMM

He 3abyabTe OTKIHOUUTD UCTOYHWK NUTAHUS Nepes YCTaHOBKOW Urn
vaaneHuem moaynen DIMM unu apyrux KOMNOHEHTOB CUCTEMBI.

LWar 1. OTtkponTe rHe3no DIMM, HaxaB Ha huKCUpyloLlmne 3aLlenku B

HanpaBneHnn Hapyxy.

LWar 2. MomecTtute moaynb DIMM B rHe3no Tak, 4ToObl Bbipe3bl HA Moayne

COOTBETCTBOBANW pa3pbliBaM Ha rHesge.

DIMM-mogynu v rHe3aa Ansi HUX OCHALLEHbI MEXaHUYECKUMU
KrouamMm, AenaowmmMm HEBO3MOXHOM HEMPaBUITbHYIO YCTAHOBKY.
MpuMeHeHNe cunbl Npu NOMNbITKE BCTABUTL MOAYIb B rHE340 B

HenpaBUbHOW OPUEHTALMMN MOXET NPUBECTU K MOBPEXAEHNIO
MOZYIIA U CUCTEMHOW MnaTbl.

LWar 3. MnotHo BctassTe DIMM-moayns B rHe3no — dukcatopbl o oGoum
KOHLIaM rHesfa A0MKHbl NOMHOCTLIO 3allenKHYThCSA.
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2.4 N'e3na pacwwupeHus (PCl n PCI Express)

MatepuHckne nnatel HS5M-GE Bknioyatot 2 rHesna PCI u 2 rHesno PCI Express.

Me3na PCIl: THespa PCIl npeaHasHaveHbl ANa KapT paclumpenus ¢ 32-

pa3psaaHbIM nHTepdericom PCI.

MHe3na PCIE: LLnHa ctanaapTta PCIE1 (pasbem PCIE x16; cuHuin)
mcnonesyetca Ana rpacduyeckmx kapt PCl Express x16.
lHesno PCIE2 (PCIE x1; 6eno) ncnonbayetcsa ans
rpacduyeckux kapt PCIl Express ¢ wmpuHoi nonocsl x1,
Hanpumep, kapT Gigabit LAN.

YcTaHOBKa KapThl pacluMpeHus

LWar 1. MNepen ycTaHOBKOW NnaTbl paclUMPEHUs BbIKNOYUTE NUTAHUE U
W3BMEKNTE BUMKY CETEBOrO LUHYpa M3 po3eTku. Mpexae 4yem npuctynaTtb
K YCTAHOBKE, BHUMATESNIbHO NPOYTUTE AOKYMEHTaUMO Ha nnaTty
pacLUMpPEeHns N BbINONHUTE HeobXxoAuMbIe annapaTHbIe HACTPOMKMU.

Lar 2. CHumunTe ckoby-3arnyLwKy Ans rHesga, Kotopoe Bbl cobupaeTech
ncnonb3oBaTtb. CoxpaHUTe BUHT, MOCKONbKY BNOCNEACTBUN OH Bam
noHagobutcs.

Lar 3. CoBmecTuTe pa3bem kapTbl C THE3AOM M CUNbHO HaAaBuTe, YTOObI
KapTa MOMHOCTbIO BOLNA B rHE30.

Lar 4. 3akpenute KapTy Ha KOprnyce C NOMOLLbIO BUHTA.
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2.5 YctaHoBKa nepembl4yek
KoHbumrypaumsi nepembiyek unniocTpupyeTcst
Ha pucyHke. Koroa nepembivka HageTa Ha
KOHTaKTbI, OHW Ha3bIBAOTCA “3aMKHYTbIMK”

(short). Ecnun Ha KOHTaKTax NepPeMbIYKU HET, { l'
TO OHU Ha3bIBaOTCA “Pa3OMKHYTbIMK™ (Open).
Ha unntoctpauum nokasaHa 3-KoHTaKTHas ﬁﬁ ﬁﬁ %
nepemblyKa, Y KOTOPON KOHTaKTbl 11 2
Short Open
3aMKHYTbl.
[NlepeMbiyka YcTaHOBKa OnucaHue
mePeMbILKA Al L AL
PS2 USB PWR1 3aMKHUTE KOHTaKTbl 2 1 3,
1.2 2.3
(cm. cTp. 2, 1. 2) o T YTO6bI BbIGPATL PEXUM
o]
(o o (SJNNN(Y o o +5VSE 1 paspewirs
+5V +5VSB

BKIOYEHMUE Mo CoBbITUSAM
PS/2 unn USB23.
Mpumeyanune. BbiGupas pexum +5VSB, nmeite B BUAY, YTO OH TpebyeT oT 6roka nuTaHus
TOKa B PEXMME OXWUAAHUS HE MeHee 2 A.

USB PW2 1.2 2.3 3aMKHUTE KOHTaKTbl 2 1 3,
(cm. cTp. 2, 1. 1) m m YTO6bI BLIGPATH PEXIM
+5V +5V_DUAL +5V DUAL v paspelmTb
BKItOYEHME Mo coBbITUSAM
USBO1.

Mpumeyanne. Bbibupas pexum +5V DUAL, nmeiite B Buay, 4to oH TpebyeT oT 6roka
NMTaHUA ToKa B PeXMMe oxuaanus He meHee 2 A. B crniyyae Bbibopa pexuma
«+5V DUAL» USB-yctpoiictBa MoryT npobyxaatb CUCTEMY U3 COCTOAHUSE S3
(NprocTaHoBKa C COXpaHeHNeM AaHHbIx B O3Y).

USB PWR3 1.2 2.3 3aMKHWTE KOHTaKTbl 2 1 3,
(cm. cTp. 2, . 26) m @m 4TOGbI BIGPATL PEXUM
+5V +5VSB +5VSB n paspelumtb

BKITHOYEHME N0 COBBITUAM
uUsSB6 7/8 9/10 11.
MpumeyaHve. Bbibupas pexum +5VSB, umente B BUAy, 4To oH TpebyeT oT 6noka nutaHus
TOKa B PEXMME OXMAaHUA He MeHee 2 A.

Oumnctka CMOS
(CLRCMOSH1,

3-KOHTaKTHas nepemblvka)
(cm. cTp. 2, n. 23) CraHaapTHble Ouuctka CMOS

MpumeyaHne. CLRCMOS1 no3sonsieT ounctuTtb AaHHble B namatn CMOS. daHHble,
xpaHswwmecs B namsatn CMOS, conepxaT cBeAeHNA 0 HAaCTPONKE CUCTEMBI,
Takue Kak CUCTEMHbI Naponb, AaTa U NapaMeTpbl HACTPOIiKkK. YTobbl cOpocuTb
1 YCTAHOBUTb CTAHAAPTHbIE HACTPOWKN CUCTEMBI, BLIKIIOYMTE KOMMNbBIOTED U
OTKNtounTe ceTeBol kabenb oT 6rnoka nutaxus. MNogoxaas 15 cekyHA, Npu
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NOMOLLM NEePeMbIYKM 3aMKHUTE KOHTaKTbl pin2 1 pin3 CLRCMOS1 Ha 5 cekyHa.
OpHako He ounwante namate CMOS cpa3sy nocne o6HoBnexus BIOS. MNpu
HeobxoammocTu ouncTuTb namsTe CMOS nocne 3aBepLueHNs 06HOBNEHMS!
BIOS Heobxoaumo nepes oumnctkonn namst CMOS cHavana 3arpy3unTb
cuCTeMy, a 3aTeM BbIKITOUUTD ee.

& Ounctka CMOS moxeT BbI3BaTb cpabaTbiBaHNe AaTYMKa OTKDBITON KPbILLKM.
N3meHnuTe onumto «Clear Status» B BIOS, 4To6bl 04McTuTh 3anuncum o
npeabiayLmx cpabaTtbiBaHUsX AaTymnka.

2.6 Konoaku un pa3bemMbl Ha nnare

Mmelowmnecs Ha nnate konoaku n pasbembl HE ABJIAIOTCA
KOHTakTamu ans nepembiuek. HE YCTAHABIIMBAVTE nepembiuku
Ha 9TV KOMOAKM W pasbembl — 3TO NpuBeaeT K HeoBpaTumomy
NOBPEXAEHNIO MaTEPUHCKOI NnaTbi!

Pasbembl Serial ATAI [Ba coeanHutens Serial ATAII
(SATAIl 1,cm. cTp. 2, 1. 15) o, N, - npenHasHavarTcsa Ans
(SATAIl 2,cm. cTp. 2, n. 14) -| E -| E -l E NOAKNIOYEHNA BHYTPEHHNX
(SATAIl 3,cm. cTp. 2, 1. 12) A o a YCTPOWCTB XPaHEHNSA C
(SATAIl 4,cm. cTp. 2, n. 16) MCNOMb30BaHNEM MHTEPMDERCHBIX
(SATAIl 5.cm. ctp. 2.n.17) ST = kabeneit SATAIl. B HacTosiLee
(SATAI 6,cm. cTp. 2,1 19) -l g -l g -l g Bpems uHTepdeiic SATA
[2] [2] [2]
[lonyckaeT CKOpPOCTb nepeayu
naHHbix oo \ 3,0 Mwut/c.
WNHdopmaunoHHbI MHdopMaumnoHHbl kabenb
kabenb Serial ATA (SATA) nHtepdeinca SATA / SATAIl He
(BONONHUTENBHO) ABnAeTcaAHanpasBneHHbIM. Jliobon
13 ero coeguHuTenein moxet 6biTb
noaknoo4eH nubo K )xecTkomy
ancky uHtepdeiica SATAII nubo k
MaTEepUHCKOW nnaTte.
Konoaka USB 2.0 USE_PWR Momnmo ABYX UMetoLumxcs B
(9-KoHTaKTHBIM USB10 11) s 1 CTaHAaPTHOWN KoHdUrypaumm

noptos USB 2.0 Ha naHenu BBoAa-
BbIBOJA, JaHHasA MaTepuHcKas

(cm. cTp. 2, n. 25)

'<U nrnara CoOAEPXUT Takke Tpn
8 konoaku USB 2.0. Kaxxpas n3
§ (9-KoHTaKTHbIN USB8 9) kononok USB 2.0 nossonset
=¢

NOAKMOYNTb MO ABa
nopta USB 2.0.

(cm. cTp. 2, n. 24)
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(9-KOHTaKTHbIt USB6 7)
(cm. cTp. 2, n. 22)

USE_PWR

Paswem TPM
(17-koHTaKTHbIA TPMS1)

(cm. cTp. 2, n.27)

5_PWRDWHN#

B 3TOT pasbemM MOXHO YCTaHOBUTb
cuctemy Trusted Platform Module
(TPM), KOTOPasi XPaHUT KITHo4m,
LundpoBble cepTudmKaThl, Naponv n
MHOPMALIO B 3aLLMLLEHHOM BUIE.
Cucrema TPM nossonsieT noBbICUTb
6e30nacHOCTb NoKanbHOW CeTH,
3aLUNTUTB LMDPOBbIE MAEHTUDVKATOPSI.

Pasbem nopta neyatu
(25-b1BOAOB LPT1)
(cm. cp. 2, n.29)

370 MHTEpPdelic kabensi nopTa
nevyatu, obecneumsaroLmin yoobHoe
NoAKMoYeHne NPUHTEPOB.

Konopaka nHdpakpacHoro moayns

(5-koHTakTHBIN IR1)
(cm. cp. 2, n. 28)

[aHHas Koroaka nossonser
NOAKMOYUTE AOMNOMHUTENbHbIN
Moaynb 6ecnpoBogHOro
NHdpakpacHoro
npvemonepenaTymka.

ﬂaT\-WlK OTKPbITON KPbILLKA
(2-koHTakTHbI CI1)

(cm. cTp. 2, n. 30)

GHD

OTa MaTepuHckasi nnata
NOAAEPKUBAET DYHKLINIO
onpenenexHna OTKDbITOﬁ KPbILLKWU,

sanal KOTOpas No3BONSET ONPEAenuTS,
6biNa N CHATA KPbILLIKA KOpMyca.
DyHKUMA TpebyeT NoAAEPXKKY CO
CTOPOHbI KOpryca.
AyavopasbeM nepeHeil - 3ToT MHTEPelic NpeaHa3HaueH
naHenu e e ANA NPUCOeANHEHNS
OuT_RET

(9-koHTakTHbI# HD AUDIO1)
(cm. cTp. 2, n.36)

J_SENSE

ouTz R
MIC2_R
MICZ L

ayavokabensi nepegHen naHenu,
obecneymnBatoLLero ynobHoe
NoaKnoYeHne ayanoycTponcTs n
ynpaBneHne nmu.
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1. Cucrema High Definition Audio noaaepxvBaeT yHKUMIO  aBTOMaTU4ECKOro
obHapyxeHna pasbemos (Jack Sensing), o4HaKko AnNs ee NpaBUNbHOM
paboTbl kKabenb naHenu B kopnyce AormxeH noaaepxusaTte HDA. Mpu
c6opKe CUCTEMBI CrEAYIATE UHCTPYKUMSAM, NPUBEAEHHBIM B HAaLLEM
PYKOBOACTBE M PYKOBOACTBE MoNib3oBaTens Ans kopnyca.

2. Ecnu BbI ucnonbayeTe ayanonaHens AC'97, noaknounTe ee K Konoake
ayavovHTepdeiica nepeaHei NaHenu cneayiowmm obpasom:

A. MoakntounTe BbiBoAbI Mic IN (MIC) k koHTakTam MIC2 L.
B. Moakntouute BbiBoabl Audio R (RIN) k koHTaktam OUT2 R, a BbiBOAbI
Audio L (LIN) k koHTaktam OUT2 L.
C. MoaxkntounTe BbIBOALI Ground (GND) k koHTakTam Ground (GND).
D. Kontaktel MIC RET n OUT RET npeaHa3HayeHbl TOMbKO Ans
ayavnonaHenu HD. NMpu ncnonssosaHun ayanonaHenu AC'97
NOAKMIOYATb UX HE HYXHO.

Konopaka cucremHoit naHenu PLED+ [aHHas konoaka obecneuvBaet
PLED-
(9-konTakTHbI PANEL1) g paboTy HECKOMbKNX OYHKLIMIA
(cm. cTp. 2, 1. 21) pEEEE nepeaHer NaHeny CUCTEMbI.
| [E1[S] =] [ =)
DUMMY
ESET#
GHND
"HDLED-
HDLED +
Konoaka avHamuka kopnyca MoakntoumTe K 3TON KOMNoake

(4-koHTakTHBIN SPEAKER1) kabenb OT AuHaMMKa Ha kopnyce

IspEAKER
(cm. cTp. 2, n. 18) _[DUMMY KOMnMbOTEPA.
DUMMY
+ By
Chassis n Power Fan-coeanHutenu MoaKAtouNTE KaBenu BeHTUAsTopa
- 7 SND
(4-konTaiTHeii CHA FANT) I o K COEAVHUTENSM 1 NPUCOEANHUTE
cm. ctp. 2, n. 10 o
( P ) CHA_FAN_SPEED YepPHbIN LLHYP K LUTLIPIO

FAN_SPEED_CONTROL
3asemMneHunsa.

(3-koHTaKTHBI PWR FAN1) PWR_FAN_SPEED

(cm. cp. 2, n. 5)

MopkntounTe K 3TOMY pasbemy
kabenb BEHTUNSTOPa npoLeccopa
Tak, 4To6bl YepPHbIA NPOBOA,
COOTBETCTBOBAs KOHTaKTy 3eMIun.

Pasbem BeHTUNATOPA
npoueccopa
(4-koHTakTHbIE CPU FAN1)
(cm. cTp. 2, n. 4)
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[laHHas maTepuHckas nnarta noAAepPXnBaeT BEHTUNSATOPLI NpoLeccopa C 4-
KOHTAKTHbIM pa3beMOM (hYHKLIMS TUXOro pexumMa BEHTUNSTOPa), O4HAKO
BEHTUNATOPbI C 3-KOHTaKTHBIM Pa3beMOM Takke GyayT ycneLwHo paboTaTs,
XOTA (hYHKLMSA YNPABMNEHNA CKOPOCTbIO BPALLEHNS BEHTUNATOPA OKaXeTCA
He[oCTYNHOW. Ecnu Bbl XOTUTE NOAKMIOYNTL BEHTUNSATOP NpoLleccopa ¢ 3-
KOHTaKTHbIM PasbeMOM K pasbeMy BEHTUMATOPa NpoLeccopa Ha

OaHHOW MaTePVHCKON nnaTte, ANnsi 3Toro cneayet

ncnonb3oBaTh KOHTaKThl 1-3.  KoutakThl 1-3 NoAKMIOYEHbI <— '

YcTaHoBKa BEHTUNSATOPA C 3-KOHTaKTHbIM Pa3beMOM

Konoaka nutanua ATX
(24-koHTakTHbIN ATXPWR1)

(cm. cTp. 2, . 9)

HecmoTps Ha To, 4To 3Ta MaTepuHckas nnata npeaycMarp- 12
nBaeT 24-TbipeBoOi pasbeM nutanus ATX, pabota Gyaer
npoaonXaTbCs, AaXe eCnu afanTupyeTcs TPaaUuLMOHHbIN
20-wTblpeBoi pazbeM nutaHua ATX. [Ins ncnonb3oBaHus
20-WThIpeBOro pasbema nuTaHna ATX BCTaBbTE UCTOYHUK
nuTaHns BMecTe co wrekepom 1 v wrekepom 13.

YcraHoska 20-LUTbIpeBoro pasbema nutaHnsa ATX

MoakntounTe K 3TON KONOAKE
kabenb nuTaHusa ATX.

Konoaka nutaHust 12V-ATX
(4-KOHTaKTHLIN ATX12V1)

(cm.ctp. 2, . 3)

O6paTtnTe BHUMaHMWE , Y4TO K 3TOMY
pa3bemy Heobxoammo

NoAKNoYNTb BUIKY 6rioka nuTaHus
ATX 12 B, yTobbl 06ecneynTb
[OCTaTO4HYIO MOLLHOCTb
anekTponuTaHus - B npoTueHoM
cryyae BKIOYEHNE cucTemMbl Byaet
HEBO3MOXHO -

Konoaka COM-nopTa
(9-koHTaKTHLIN COM1)

(cm. cp. 2, n. 31)

RRXDT
DOTR#1
DDSR# 1
| 5#1

Ri#1
RRTS#1

GND

mxD1

DOCD#1

[anHas konoaka COM-nopta
no3BonsieT NoAKNYNTE MOAYIb
nopta COM.
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Konoaka HDMI SPDIF Konoaka HDMI SPDIF

(2-koHTakTHbI HDMI SPDIF1) obecneuvBaeT nogavy BbIXOLHOIO

(cm. cp. 2, n. 20) ayavocurHana Ha VGA-kapTy
HDMI, 4To no3sonsieT noakn4aTh

K cucteme undposble
TEeneBU3opbl, NPOEKTOPbI NN
XUOKOKpUCTannNuyeckme naHenu
HDMI. CoeanHute 3Ty KONoaky ¢
pasbemom HDMI SPDIF Ha VGA-
kapTe HDMI.

2.7 YKa3aHuA no ycTaHOBKe ApanBepoB

YT10o6bI YCTaHOBUTb ,upaﬁsepbl Ha cuctemy, Heo6xonwmo npexae Bcero
BCTaBUTb KOMNAKT-AUCK NOALOEPXKN B OnTUYECKUn ANcKoBoA. Mocne aToro
GVAVT aBToOMaTU4YeCKn onpenernieHbl .Cl.paIZBepbl, COBMECTUMbIEe C Ballen
CI/ICTeMOI;L N NX CNMUCOK NOABUTCA HA CTpaHuuUue YCTaHOBKU npaﬁsepos
KOMNAaKT-ANCKa nogaep>xXKu. Bam cnenyeTt YCTAHOBUTbL 3TU Heo6X0.E|MMbIe
.El.DaVIBeDbI B YKa3aHHOM nopsanke, cBepxy BHUS. Tem cambim 6V.CI.eT obecneyeHa
npaBunbHasa pa60Ta YCTAHOBJI€HHbIX npaﬁsepos.

2.8 YcraHoBka Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™
64-bit /| XP /| XP 64-bit

Ecnun Bbl XOTUTE YCTaHOBUTL onepauunoHHyto cuctemy Windows® 7 / 7 64-bit /
Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit, BeinonHuTe cneayiowme AeicTsus.

2.8.1 YctraHoBka Windows® XP / XP 64-bit

Ecnun Bbl XOTUTE YCTaHOBUTL onepauunoHHyto cuctemy Windows® XP / XP 64-bit,
BbINOMHUTE Ccreaylolne encTeus.

& Pexum AHCI He noaaepxwvisaetcs B Windows® XP / XP 64-6uT.

Ucnonb3oBaHue xecTkux anckoB SATA / SATAIl 6e3 dovHkuun NCQ u
ropsiyero noakntyeHus (pexum IDE)

LUAT 1. YctaHoBuTe napametpbi BIOS.

A. Bongute B yTunuTy HacTtpoikn BIOS — akpaH Advanced — Storage
Configuration.

B. YcraHoBute ans “SATA Operation Mode” 3HauyeHue [IDE].

LAT 2. YctaHoBuTe Ha cBoto cuctemy Windows® XP / XP 64-bit.
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2.8.2 YcraHoBka Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /

Vista™ 64-bit
YT106bl YCTAHOBUTL onepaumnoHHyto cuctemy Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /
Vista™ 64-bit Ha xecTkne aucku SATA, BbINoMHUTE crneayoLlmne AeicTBUS.

Ucnonb3oBaHue xecTkux auckoB SATA / SATAIl 6e3 dovHkuun NCQ u
ropsiyero noaknryeHus (pexum IDE)

LUAT 1. YctaHoBuUTe napameTpbl BIOS.

A. BonauTe B yTunuTy HacTtponku BIOS — akpaH Advanced —> Storage
Configuration.

B. YctaHosute ans “SATA Operation Mode” 3HaueHue [IDE].

LWAT 2. YctaHoBUTEe Ha cBoto cuctemy Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit.

Ucnonb3oBaHue xecTkux auckoB SATA / SATAIl ¢ dovHkuusamn NCQ u
ropsiyero noaknto4yeHus (pexum AHCI)

LUAT 1. YctaHoBUTe napameTpbl BIOS.
A. Bongute B yTunuTy HacTtpoikn BIOS — akpaH Advanced — Storage
Configuration.
B. YctaHoBuTe ans “SATA Operation Mode” sHayeHue [AHCII.
LLAT 2. YctaHoBuTe Ha cBoto cuctemy Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /
Vista™ 64-bit.
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3. UHdbopmauusa o BIOS

YT1unuta HacTpoiikn BIOS (BIOS Setup) xpaHutca Bo nal-naMmaTi Ha MaTePUHCKON
nnaTe. YTo6bl BOMTU B Nporpammy HacTpoiikn BIOS Setup, npu sanycke komnbioTepa
HaxmuTe <F2> Bo Bpema camonposepku npu BkMtodeHnn nutaHusa (Power-On-Self-Test —
POST). Ecnu aToro He caenartb, To npoueaypbl Tectuposanus POST GyayT npogonxatbes
06bluHbIM 06pasom. Ecnu Bbl 3axoTuTe Bbi3BaTh BIOS Setup yxe nocne POST,
nepesanycTuTe cuctemy ¢ nomoLlbio knasuw <Ctrl> + <Alt> + <Delete> nnun Haxartus
KHOMKM cbpoca Ha koprnyce cuctemsl. MoapobHyo nHdopmauuo o nporpamme BIOS Setup
Bbl HangeTe B PykoBoacTee nonb3osatens (8 copmate PDF) Ha komnakT-aucke
NOAAEPKKU.

4. UHcbopmauusi 0 KOMNAKT-OAUCKE
noanenXXku ¢ NPorpaMMHbIM
obecneyeHuem

[aHHaa maTepuHcKkas nnarta noaLepXMBaeT pasnuyHble onepaunoHHble CUCTEMbI
Microsof‘t® Windows®: 717 64-bit / Vista™ / Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit. MocTaensiembiit
BMECTE C Heii KOMNAaKT-AMCK NOAAEPXKKN COAEPXKUT HeoOXoaUMbIE ApaiiBEPbI U NONE3HbIE
VTUIUTbI, KOTOPbIE PACLLMPSIOT BO3MOXHOCTY MaTEPUHCKON NMnaTbl.

YTtobbl HauaTb paboTy ¢ KOMNAKT-ANCKOM NOALEPXKW, BCTaBbTe ero B anckosoa CD-ROM.
Ecnu B Bawem komnbloTepe BkNtoveHa dyHkuma aBTo3anycka (AUTORUN), To Ha akpaHe
aBTOMaTU4YeCKM NOSBUTCS rMaBHOE MeHo komnakT-gucka (Main Menu). Ecnu aTtoro He
npousowno, Hahaute B nanke BIN Ha komnakT-ancke noaaepxku daiin ASSETUP.EXE n
OBaxAbl LUENKHUTE HAa HEM, YTOObl OTKDPbITb MEHHO.
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2 REe] st 7| Xdo] QT H FA ¥ Ao EE WHEe}
o] AHE 9 2ol tid §Y JRE do AL,
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>

1.1 7R W&

ASRock Hb5M-GE wtHEE
(Micro ATX & #E: 96" X 87", 24.4x 22.1 cm)
ASRock H6M-GE 3 4% 7tol=
ASRock Hb6M-GE A4 CD
Alelg ATA (SATA) HiolE Aol& 270 (J8 AFY)
/O =5 170

@ = o

131

ASRock H55M-GE Motherboard



- Micro ATX & #H:96” X 87", 244x22.1cm
9" 1A 2HA YA (100% €A ZED 7154 2EA F
9l A) (H55M-GE R2.0)

CPU

-LGA1156 347129 Intel® Core™ i7 /15 / i3 ¥ Pentium®
G6950 Z2A| A =Y

- Intel® Turbo Boost 71& A€ (9 1 &=)

- stolgl - 2¥d V& Ad (FY 2 #Fx)

- AEho)l= @ W F 23 %) (Untied Overclocking) 71 & *¢
(F9 3 %)

-EM64T CPU A ¢

- Intel® H55

oW 2 2]

-FE A9 dre 7E XY (FY 4 F2)

- DDR3 DIMM &% 4 7}

- DDR3 2600-+(0C)/2133(0C)/1866(0C)/1600/1333/1066
H -ECC, dHHE W2 & x4

- ) A" Alx2E &7 16GB (F9 5 #F=)

-Intel®* 42EY W22 223 AXMP) AQ(FY 6 F=2)

g3 &%

- PCI Express 2.0 x16 €%(GGT/s x16 =9 39) 174
- PCI Express 2.0 x1 €%(2.5GT/s) 1 7}
-YPCIEE 2

LHE VGA *

b = &

*Intel® 2 H 7leg NG T2 F8

- Intel® HD Graphics

- Pixel Shader 4.0, DirectX 10 VGA

- Ho F& #XZe 1759MB (F9 7 F%)

-3714 VGA % $4: D-Sub, DVI-D ® HDMI
(9 8 #F=)

- FY 74X 1920x1200 72 HDMI 1.3a X4

- F #7dE 1920x1200 @ 60Hz 7+A DVI A

- FAY #73 = 2048x1536 @ 75Hz 7+ D-Sub A€

- A5 ¥ 4 Z(Auto Lip Sync), § Z 2 (Deep Color)(12bpc),
xvYCC, HBR(ZHIE& 29 2), HDMI 1.3a XL HDMI &
g 2UE 28) (F9 9 #Fx)

-DVI ¥ HDMI ZEE ¢| 4% HDCP 7% ¢

-DVI 2 HDMI ZEE& ©]|§-g 1080p Blu-ray (BD) /
HD-DVD A&

2de

-5 ICHHD 292 (VIA® VT1705 &H e ZH)

132

ASRock H55M-GE Motherboard



- PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
- Realtek RTL8111E

-¥olz -2 -W XY

- LAN Aol& A x4

FH# /0

I/0 Panel

-1/APS27|1HE ZE

-170¢ VGA/D-Sub £ E

-170¢ VGA/DVI-D ZE

-171y HDMIZE

-6/ EE USB2.0 XE

- 17§ LED(ACT/LINK LED ¥ SPEED LED)7} l= RJ-45
LAN ZE

-ege A g/ AW 29A /o]3

2HE 49
R A9H

671 9 Serial ATAII 3.0Gb/s #9E|, NCQ, AHCI @ “3
32 7] 5 AY (FY 9 =)

N 2E Y 1A

ZYE ZE &9 1A

COM ZE 3t 17

- HDMI_SPDIF 3 1 7}

TPM &5 17

AA A EY 1A

-CPU/AA /Y A AYH

24 W ATX A€ ald

49 ATX 12V 3¢ 29

- AEE oo 9

USB 2.0 8lt] 37} (6749 %7} USB 2.0 TEE ALatE 3]
270) (FY 11 F=)

BIOS

- 16Mb AMI BIOS

AMI o o8 Hlol e .
ACPI11 4013 -4 cHESS] 5%

-39 ze x4

SMBIOS 2.3.1 A4

CPU VID, CPU GFX, VCCM, VTT, PCH PLL Jt ¥
Hxd

“Ea A EHol” A4

i=3

A4 CD

EtolH, L, & HolHx LAz EL(EFOIE H
), ASRock &ZEH o] M E(CyberLink DVD NIE & Z ]
AqolH e A= Bet~H X-Fi MB) (OEM & A8 #)

- ASRock OC &4 (9 12 #x)

- Intelligent Energy Saver (¢ 13 #%)
- Instant Boot

- ASRock Instant Flash (9 14 &%)
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- ASRock OC DNA (¢ 15 &%)
- dtol=r e Bay:
- CPU 39 A A 23 (59 16 &%)
- ASRock U-COP (F9 17 &%)
- B.F.G..(Boot Failure Guard)
-FH 3 4 (C.CO) (FY9 18 %)
- 498l LED
- Turbo 50 / Turbo 100 GPU Overclocking (Intel® 22} & 7]
&8 A Z2A )

st=¢ o] EYH|-CPU & ZX

-OHEE L& 727

-CPU/ AN/ AY A I SEAAAI(A 0l 2) A 3 &
=A

-CPU &<4

-CPU/ A A 9l HE|AVE HEE

- Aol ¥ A

- AL A 715 +12V,4+5V,+3.3V,Veore

oS -mkola 2 £ ZE Windows® 7/7 64 HIE /Vista™/
Vista™64 HIE / XP/XP 64 HIE ¢} 5%

A - FCC, CE, WHQL
- ErP/EuP AL EP/EuP A A 57171 27%)
(9 19 #x)

* AT AFHEE ZA] YA EE 45U httpr//www.asrock.com

A3

QW F27)4+=BIOS 2 <& 273384 Y Untied Overclocking Technology & -3l A Y
ERIAY QHE2 ) ET-E AHEohe AS TFsHe] o] = H 29 o] mpET = AL Rt
AL CHFEA L A AH A FEFS FAU A Ao Al 2" T 849 Ao &
B JIAE RFUTL CHEZAH S AR 222 P 8| &S At ok Ut &
A 27 Y3 BT 5= = &3 disi A A o] glsUth
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olulHREE 7Y A R 7&& AUt 7L Ad viRe 7&
ST Aol gulE AXE Hste] 140F9] e W Ee] ZE A ok
B

<4 A A A W F Windows®7 / Vista™ / XPol| A Al 28] S5 2 of oF
B dA4 Wx22] 271=4GBolsld = JH5UT 648 E CPUSH
Windows® OS] % 23 ¢4 7} gl

o) DDR3 13337}A1 %t x| 3l= CPUY 7%, XMP DDR3 16002 S HE 27 &
Fa ALEYT

HAMES Az o] H3tRAAY 2SS SHASHA == ) 3l
22|98 F7]9 tj5te], Intel® o] WA EE #HESe] 24 R E W
SN,

Al e BUE FolA F vk AR 4= Q15 Y T D-Sub, DVI-D, HDMI
BEUEES SAIN A 5= glsUth =3 DVI-HDMI 12 AAHE &
2351, DVI-D ZEE= HDMI ZE 9} 543 7|52 A48 = lsUth
xvYCC 2 § 22+ Windows® 7 64-bit / 7ol Mgt €Y ch § 27
REETAZ0]7} EDIDOIA 12bpcE XY 7 $-ollut A8 YTt
HBR< Windows® 7 64-bit /7 / Vista™ 64-bit / Vista™el| A gt 2]
Byt

SATAIl s+= H 235 SATAI AYE o] 4Es17] e, X4 CD

9] “User Manual” (AH-& A ™ A]) 258 o] A of] L2} Q1= “SATAII

Hard Disk Setup Guide” (SATAII = g 23 A %] A A) o w2}
SATATlSt=EH A3 Eto]|HE SATAN BER 2 Al &

S SATASIE AT E SATAT AYEHY A3 428 5= J5Y

=8

WO|ZBAZE XS 764 HE/7/Vista™ 64 H E/Vista™/XP 64 H|
E/XP SP1; SP27 ol 4 USB2.09TF5&43 A &z =7}
FdHoz=,

o)A AHE-517] 4+ ASRock L H E2 % Eoln Flo 235loiF,
StESA BUE 75 02 319 Al28]& ZHAleh st=go] A2

£ oW ZF AT 2 Windows® 73 ol A 71 -3 Al 25

2 & AT FA] YA EE WS ASRock OC 71

o A FAE L AU

ASRock fA}0] E: http//www.asrock.com/feature/OCTuner/index htm
I 53 st=dlo] B 22 Ed o] 1S A = SHntelligent

Energy Saver © B}9] 35& E3lstes 2 237} e 813 7|
£dUTH & 85 AW aHRE AFTFoEZN AFEH JeS E

TP 2aE WE 588 =Y 5 JFYH Intelligent Energy

Saver 9] 25 ZAbo) gt A2 FAL Y A EE Fxehi AL
ASRock 9 AFo]| E: http://www.asrock.com/feature/IES/index.html
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16.

17.

18.

19.

ASRock Instant Flash 2] AIROM 4l W3H& BIOS 22 Bl YTt
o] ] g BIOS AHI°|E E& AH&-31 WA MS-DOSH Windows® 2
< LA A Bo7HR 1= A|AF BIOSE GH01ES = AHUT
POST %9l BIOS A4 Hl 7ol A <F6> 718 F2 AU <F2> 718 T2
o] +92 8] & ASRock Instant Flashell § M| A& 4= U T}, o)A o] &
£ A1Fsto] USBE A ERlol B, E2 3 023 EE51E Egto| B A
BIOS #td & A3t E23 0 270U 7|8 B Z2 A e H &
2712 FH)6HA] T B e FYgte 2= BIOSE YUl EE 4 %)
SFUt USB Z3 4] Egto] B e 3l =2to)| B = FAT32/16/12 3+
Al 281 ARg-3f o F o).

2 ZEH ] o] & A oA & &= 1%0] OCDNAE £4- 2t 2 7}H419] 7
52 2 =Wz JH5UT ASRocke] g =1 H 2 s8] €2l OC
DNASN A ARg-A7} vl R ] 8HA] OC B 3E 71 E38la 018 T E AR
FFHEFAFUD O] £2ZEYAS AMEEH G A A CHEF2A
7158 AFE CHERZ AR EFR VI ERF S dedleled &
o] @Yt E3 OCDNAE AH8-5l0] OCAH & =294 2 A3sla
o1& AT FHE FUAFUD 0] B ATFE0CZ 2L S A1 A
280 225}0] AR BYF OC A FL BEle 5 dsyUnH &,0C
Z29YL FLF HJQEEANT FF D AEo] 7Hs Y Th

ol REE A3 24 7|5 & AFRA T o S AL = A

AZEA dsUtt. Fe=CPUF Yo b8 Fa+8 43

Al Al&Fo] B AAY, HIAQRESCPUY £FC] 24 & +

ReB 2 7HFH AME Sk nlil AL

Al2ES TA] AlFslr] Aol WRlRE $1¢] CPU o] Fdd ez
T3 Ex FEEo leA geldte] FHAL. 1 BAE Y4k PC
A" AXE o CPUS Wad#Atoldl ael2E Wt FMF
o}

FH 8 $4(C.CO)2 2709 92 CPU 8 B9, &7 LGA 775%
LGA1156& A8 = = Fa% A4S AFFUS ZE775CPU A
LS S YEARAL P

EuP<= Energy Using Product (U 2] AH-&- A|E)9] eFojolm 73 A%t
O] AAF A AE Y A 4H|FS A Y57 s A E EECIAFHT
EuPoll 21, &A1& A 289 5 AC 192 127] BE e 44 1.00W
w|gto]ofof it EuP E&& 5532 W EuP A€ vl E= R EuP A
4 AT FER7E B 23U A (Inte) ] A¢tel| w2 EuP 2|4 A
HAFFFHE5VH7] A 580] 100mA AF 44 3ol A 50%2 T =
olok s 7| ES 558 oF Ut EuP XY AL FFFAE A8 etE
H ALFFTEA A 2D A A AA G ALES 2] 5141 7] vl YT
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MQREY AP WAL B Ee] REE GH8]
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1. AEE BA7) 2l WA A28 AL TS WFA7]
MEUT 45EMURE 2PN 291 REA AR
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2.1 CPU AX
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1297, ZF e &3 €4 AA7A
oF 135 EYYTH

1-39A. FEAE -3 U AAAA %
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2. 72 E A8 il EES Bl 3¢ BE
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i
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34 7
g 7] e 11569 &2
1156 ¥ CPU

Ei_\ 292 49g 5tel CPUSY % 7] =3 % A% 279 32 7)
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497, A& EEUT
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4294 BHBE o Z &F ra2uA F
Z g E 2ol ¥5Un
4-394. ZF UME ZH Y 2y 9
obefoll $l= g2 Joll I

2.2 CPU 93} g A

£vhe UAE Asked CPU A%} H9%Y A4 48AE F2shiAL.

Tee 1156 3 270 BaBe AAshe e HEd AYUTh
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A, 48 B2 Y e B FAES )
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FF 32 e o] dH U o2 Fabl)
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AL,
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38 et
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6EA. ALY ACEE B2 Fol H FEg W
AU g FFd B4 35S sh AL
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2.3 W2E ZE A5
H55M-GETtE  EEx< 4704 240 8 DDR3 (H & HI°|E #H°|E 3) DIMM €%
£ ATHTL FY AL WEe e ALTUT 7Y A FAL AR 0
=4 2E 47 &£ $Y% DDR3 DIMM @ (5 5U@ BA=, $5 7]

2 3 #¥)% 4xsck Ptk & Y DDR3IDIMM & 4& 79 A4
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O : 35Y - 3
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R 51 DIMMol Y Wi R Eo] A2 238 3
AU

@7 3. DIMM E2E& 44 A vzl e &3] F747F &3] EoF & o 714

719 2 4 7AA) =244 B=e] ZFF 2 ¢ AEF shojok Fynh

@ = of

141
ASRock H55M-GE Motherboard



o = &

24 833 &% (PCI€%, PCI Express €%)
H56M-GE Wl L EE 2 74¢] PCI £%2,% 2 PCI Express &% AZgUchH

PCI

€%  PCI&%2 32bit PCI AE 0] 2E 7= &37t=E5S A |81

A4 gy

PCIE €%: PCIEL (PCIE x16 €%; 5&4))= PCI Express x16 @l & 2249

Ft=] AFSEAY.
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FZ7t= dA 57

@A 1.

#Y S8 4NN B Lo dUE 20D 94 228 Yo
& e A7) BPgUT 22 n 83 SA7) Pell B =g
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(250017, 36 ¥ P Fz) - ol CL Qe dd et Aol x
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‘ | Tourz L
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MIC2 R
MIC2 L T
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- 225512 W A4S Y }olol7t HADE g aok futh. o] 4
WA B A A AT A XD 2 ot Al AEE H XSS, o

2. AC 97 o1 @ I & AHE3hE B9 o] & ol o 2ol ZHE Jd
9 e o3 el AA5Hd Al 2.
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B. Audio_R (RIN)€ OUT2_Rll 32 38kx, Audio_L (LIN)S
OUT2_Lell 2% Yt
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C. Ground (GND)<€ Ground (GND) ¢l 2@t}
D MIC_RET ¥ OUT_RET<=HD 292 sid A&YdYyr} o]
SAC 97902 g 947 &A wol=E HUo.

A 2H ZYH
(9% PANEL1)
207,211 FE Z =)

o] EHEE Axd AW Ry
e Ada) A
AYY .

Al =37 FH

Wo o oo
SPEAKER
DUMMY

Al 23 AE ©] Fl

(43 SPEAKER 1) AETFYAIL.
@sol7, 18% = Fz) | Dumhy
AR AL 9 AYE @ AolEE A %LﬂlEMl a3t
GND o
(43 CHA_FAN1) v T HA HA= A28 e
@017, 10¥ FE #z) s oo, BB AL
PWR_FAN_SPEED
(33 PWR_FAN1) v
@olA, 59 B2 Tz s
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CPU & 74 FAN_SPEED_CONTROL CPU & Al°l& ol AE
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@uol), 49 = 23 g4 Al

1234

A\

EHHRE7HE CPU AR &8 W) A4S
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CPU =l A¥E] o]l 33 CPU W& 252 ™ 1-38 Al A8ty AlL.

1-39 ¥l 92% * s
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(2438 ATXPWR1)
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& o] o} R = 249 ATX A Y AVE S A F81 A5, 22 9 12
- 208 ATX 39 FFEAE ALAE 250 7H5FUT 208

ATX H4d

FFEAE AHESEE, Pin 134 Pin 1322 A4

TEEAE dFAL.

0VATX A9 FFF 22 !

ATX 12V =9 Z4E

ATX 12V 287t 24

(@® ATX12V1) 5al AYTFEAE o] 7UE

CEREREESEES AR 2EG AES
THE = EyUT 237
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pEUT

AZEEZE HYH A ol 2YH = Al2lE ZE
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@014, 319 37 F2) ¥ aGE 3

RRTS#1
(=1]]
XD
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(2 ¥ HDMI_SPDIF1)
@3e1X208 5 =)

GHD
SPOIFOUT

o

HDMI VGA 7+=4] SPDIF £
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HDMI_SPDIF st Al2H
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A Yt HDMI VGA 7t=9)
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2.7 =TI 3] 7hol=

Alzgo =2tolW & dXsted WA F Etolud AP CDE ¥oidre o
A Al=F o Hg =rtolwrt AFo 2 A Eo AY CD EtolH ol A|
FAEUS. 283 =l E AA ol 2 sME XA 28A &)
ot Aot E2tol 7L gH 27 FEd 5 Funh

2.8 Windows® 7/ 764 HE / Vista™/

Vista™64 H|E / XP / XP 64 HIE
4% SATA / SATAIL HDD #1937 & Windows® 7 /7 64 1 E / Vista™ /
Vista™ 64 H|E / XP/ XP 64 I E & 4 A&7, o4 €7 & By

2.8.1 Windows®XP / XP 64 H| E
4% SATA / SATAII HDD Windows® XP / XP 64 H|E & X 5Au}, thg &
A& mEgdAL.

& AHCI =& Windows® XP / XP 64H E 0S| A A5 7] g4 T

NCQ 7I5°] 91l SATA / SATAII HDD #X¢ A& (IDE)

o4 1: BIOS & 233U,

A BIOS SETUP UTILITY (BIOS 27 f+492l¥]) > Advanced screen (53}
) — Storage Configuration & A€},

B. “SATA Operation Mode” & [IDE]Z A3 g

@A 2: Al2" o] Windows® XP / XP 64 HE OS & AXdYt}.

2.8.2 Windows®7 /7 64 H1E / Vista™ / Vista™

64 M E
A SATA / SATAII HDD Windows® 7 /7 64 HIE / Vista™ / Vista™ 64 H| E
€ dASAY, B& A & 2P L.

NCQ 7I5°] 91l SATA / SATAII HDD #X ¢ A& (IDE)

@4 1: BIOS & 2334,
A.BIOS SETUP UTILITY (BIOS 2% #4€&®)—~ Advanced screen (&3t
™) — Storage Configuration & A8 U}
B. “SATA Operation Mode” < [IDE]Z 2 73%.
@A 2: Al2" 9] Windows® 7 / 7 64 HM]E / Vista™ / Vista™ 64 HE
0S & ZAgYH.

ASRock H55M-GE Motherboard



NCQ 71%5°] 4= SATA / SATAII HDD #X9 A& (AHCI)

@4 1: BIOS & 233U,
A.BIOS SETUP UTILITY (BIOS 273 %92lH)—~ Advanced screen (&%}
) — Storage Configuration & A8 g},
B. “SATA Operation Mode” & [AHCIIZ 23 &
@A 2: Al2"d Windows® 7 / 7 64 HE / Vista™ / Vista™ 64 HE
0S & AXgYY.

3 Al2Y Hlojo A FH

AR =9 T4 WEedE vo]loa A eyt A &Y
AFEE ALY W, “ A7 " AE "(POST) 7F A A EHE B¢ <F2>718
8 volex MYPo 2 EN7N L WY 287 §HX ¥ W POST € HAE
FE& A&Eo] 43T AYUth wd POST o] & Hlol e MA L 317] Y34l
O, <Ctl>+<Alt>+<Delete>71& FEAY, B A28 XY 2 HES &
B A 2']S A AFERe] FA17] wpg U vlole s MY T2 a2 A8 B
SIEE OAIEY JdFUT 7 FEL O A Wi 27 &8t vg] 3
A F FAAM AEE £ JAEE FHof AFUTH vlojex APl g Bt 4A
T JEE Ygd Bz CD ¢ TdE A2 vl 7Y (PDF 9+d) & o
=

4 2 EZEgo] I CD FHE

o) HAREE o8] 71X wlo]a24AZE 95 29 AAE 4Pt

7/7 64 B E /Vista™/Vista™64 B E /XP/XP 64 B E. HH =] Q3 =2}
W AR HoE Yl AZHE EZCDEHUEE 9 7|5S FAANA A
AUt Bz CD & A&38F Al&skAI ™, CD-ROM Egtelrd CDE Yo F
A7) vlgych vt 2899 AFE 7 “AUTORUN” ¢] 7h53ltbd At5o 2
w2l H7E ZYUHY gag&go] AlA & AYYT vl AFe 2 wd w77t
ety A =0, Bx CD 9 gaZd o] v ¢t 9l+= BIN £t ASSETUP.
EXE g4 & g& 2g3lo] FA17] vy,

(D: \BIN\ASSETUP.EXE, D:=CD-ROM E&}o|B)
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1. ixC »ic

ASRock HE6H-GE < —FR—K 2BEH\ EIFWelZEhh heS5 T30 %
T ARSI EEOBL WEEEEO FTTEfES hio =R —F T3, &%
Gl RO BEE W ANMED WAL E WD HEEISHEAL mBERKRHIC LY Bhi-
HHERZFEHLUE T, COIZ/ Ty 21> AL =Y 3 Y HARICIE. v —KR—K
DOFFB L CBEEFNCHAL 27> ZAb L =2 YOFRIEREGENTNET,
TP —R—NICEHT A5 ICFEL WEHRIE.[ ¥R —=b (D] D2 —HY—<=a27
NESIEL T 230,

WED ETDT, v=2a 7 VOAFIE. TERLUICEEZNEZ L HHY
£9. Ay =2 T VCEENG- LHEE. oYz 791 b Ic@EER
LICBRHTRO Y =2 7 A EEE nNE . KHO VGA —F BLUCPU &
R=bVY ZAr BTz 7Y TTEICRNET. ASRock #r = 7H 1 :
http://www.asrock.com

C DY —R—F ICBEE T MM R —b DRBERHE. Uttd Web H1 b
7 27 2 AL . AL TWBETFIMICONWTORERHE RO T 2
\V . www.asrock.com/support/index.asp

:: ? P —R—F OHBFEBLIBIOSY 7 vz Tid. Ty 75— Edhble

1.1 /\'y 7’—‘\) ljil?é’

ASRock HE5M-GE =¥ —KR—F:

(Micro ATX 74 —& 77 7 & —: 9.6-in x 8.7-in, 24.4 cm x 22.1 cm)
ASRock HE56M-GE V(v V1> AL —v3 > HAF

ASRock H56M-GE HR—F CD

2 X YUTIATA (SATA)T =27 —=TN( #7va )

1 X I[/0 /X)Ly —)LR
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1.2

7oy b7
T — A

Micro ATX 74 —& 77 2 & —:

9.6-in x 8.7-in, 24.4 cm x 22.1 cm

2V y P Fy Ny a2 —FE (100% HAROSNE
EENESFEMT > 7> 3 —) (U55M-GE R2.0)

CPU

LGA1156 Ny 77— @D Intel® Core™ i7 / i5 / i3 B
O Pentium® G6950 7u kv 428 K—h

Intel® Turbo 7—Ab 72 /0y ZHR—|
(FEE123H)

N N=ZL vy R Fr/avedR—t (FE223R)
Untied Overclocking %K —F (& 3 23M1)
EM64T CPUZ # K —}

Ty Ty b

Intel® H55

XEY —

TaT7NVZy > F)DDR3IXEY =T/ uy —
(EE 4 231)

DDR3 DIMM 2wy b x 4

DDR3 2600+(0C)/2133(0C)/1866(0C)/1600/1333/
1066 non-ECC, un-buffered X &Y —IZHIG
VAT AXEY OIRKEE: 166B EES 22M1H)
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)#Z#K—}
(EE 6 221)

kR ay b

1 x PCI Express 2.0 x16 X\ vy b

(5GT/# x16 E—FK T)

1 x PCI Express 2.0 x1 2avy b (2.5GT/#)
2 x PCIRxEy b

7571970

Intel®257¢ v 2 252 /0y &##HL =70ty 7
WETT

Intel® HD Graphics

Pixel Shader 4.0. DirectX 10

BADIG X E) 1759MB (FEET7 #318)

3 o0 VGA HfiA 7> 3 >:D-Sub. DVI-D. HDMI
(&8 2 3H)

1920x1200 DREAMEEE T HDMI 1.3a 29K —}
1920x1200 @ 60Hz DEKMRGE T DVI &9 K —b
2048x1536 @ 75Hz DIAMMEET D-Sub &9 K —}
T—=r -V Ty, F¢e—=Th7—(12bpc).
xvYCC. HBR( High Bit Rate) #—5+ 4. HDMI
1.3a( HDMI#EBLE = & 75 4F0) %K —|

(EE 9 =21)

HDCP #§AE. DVIAK—1 B HDMI KR—b 285K —b
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1080p Blu-ray (BD) / HD-DVD A4S KR —h

=7+ F

5.1 CH HD A —7F ¢ # (VIA® VTI705 4 —F ¢+ A3 —Tv
z)

LAN

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8I111E

Wake-On-LAN %= # K —}h

LAN 7 =7 )Lk &2 3R —b

Y 7 NX)
1/0

[/0 Panel

PS/2 % —KR—F K—F x 1

VGA/D-SubKR—F x 1

VGA/DVI-DAR—F x 1

HDMI AR —F x 1

Ready-to-Use USB 2.0 K—bF x 6

LED( ACT/LINK LED 33X ¢f SPEED LED) ff&
RJ-45 LAN R—F x 1

F—=F1 A ¥ vy s AT BIERE—H—. =172
A

aIX7Z—

6 x Serial ATAII 3.0Gb/#a x2 & M. NCQ. AHCI
BEY [ Kyt 7527 BeE2 TR -}

(FE10 231)

IR~y &— x 1

T b R=bh Ay & x 1

COMAR—=F Ny & x 1

HDMI_SPDIF ~y & — x 1

TPM~y & — x 1

Yy —VREANY X x 1
CPU/vv =¥ /BTy >a x4

24¥ > ATX&EFa x2 %2 —

4> 12VEEHa x4 & —

TJUaYE XXV F =T FAXT X —

USB 2.0 ~y #—(USB 2.0 H6 R—h ¥ RK—b) x 3
FEE11 B3R

BI0S BEEihE

16Mb AMI BIOS

AMI Legal BIOS

TS5 5&TL A Y R—b

ACPI 1.1 ¥l 2 127 v 71 N2 b

jumperfree E—FK ¥R —}

SMBIOS 2.3.1%FR—F

CPU VID. CPU GFX. VCCM. VTT. PCH PLL &Mt
DIV F %
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¥R—F CD |- FIAN— 2—=FT1 U T+, T>FUr IRV T}
Tz I N—F 77 ({KEkRR). ASRock Software
Suite (CyberLink DVD Suite 38k O} Creative
Sound Blaster X-Fi MB) (OEM &3k O 1ThR)

% - ASRock 0C Fa2—F—(EE122H)
- A FY Ty TFY Y —N— (EE13ZH)
- A AZN T =}
- ASRock Instant Flash (3EE 14 2R)
- ASRock 0C DNA (FFE 15 2Z5H)
- N 7Yy KT —=2%&:
- CPU B THIE (R 16 25H0)
- ASRock U-COP (EE 17 25HH)
- fodEffE=E{f# (Boot Failure Guard:B.F.G.)
- YRy =5 —%F7v=>(C.C.0.) (EE18 &2HMR)
- 7y R+ LED
- Turbo 50 / Turbo 100 GPU Overclocking (Intel®
0571y 0 AT/ aYEEBEL 7Oy $OBET
ED)

Eo4— - CPUREERA

- ¥R —F RER

- CPU/ vy =y /EH7y >2aX—4

- CPUZ DA Ty 77 >

- CPU/ v v —> 77 > < )L F HEHIE
A Y e U 1

- @BFEE=&% —: +12V, +5V, +3.3V, Vcore

0S - Microsoft® Windows®7 / 7 64-bit / Vista™
/ Vista™ 64-bit / XP / XP 64-bit compliant

B
%ﬂ(

- FCC, CE, Microsoft® WHQL ZHaF &4
- ErP/EuP %5 ( ErP/EuP GO BFEENMETT)
(BEE 19 28M1)

* B O ZEIC DWWV TIE. http://www.asrock.com ZHE R E |,

g
of

F—nN—2uy 2 ( BIOS REDFHE. 7>&1K- *—N—nuy - 52/0
YD, E=FEOLF —N—ruy 7Y = LOFERRE) 1ZY Z2 BZHENETOT
CHBECIEEW, £—N=—208y 7 3T5EY AT APRLEEICRS>IED . Y AT AD
A R=—F2 b RTFNT ADFEET A EHHY £3. THHOEETIT> T 122
We BERETIE. A== 8y ZICKBFEOFFZEVDIRET DT TR 122
W .

HAE
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EE

iL,

10.

11.

12

13.

Intel® Core™ i333% tfPentiun® G69507 10 & #i&Intel® Turbo

BoostFZ / B ¥ =L TWE A,

“NIN=ALy K F2/ad” DFREISONTIE. HK—F CDO

[ 2—%—< Z27)] D38R=Y%Z2Txv 7L T N,

CD<HF—R—F |E.Untied OverclockingT 2 /ay —%&H4RK—F L T

WE T, 3 22 X—Y D “Untied Overclocking7 2/ uy —"% 1Bt

HLFEE N

COIF—KR—F F. TaT7NZr > X AE) —F2 /Y —(Dual

Channel Memory Technology) Z¥9RX—b L THV £3. T2 7 LT+

SHRNAERY =T/ aY EETTBENSIEL W1 > A —)LiE e Efigd

BHAICIEIR—Y DX E) —EVa2 —)LDA > A L —a >V HAR 258

B TEENN

TARL —F ¢ > 7Y 27 AFBRO 128, Windows® 7 / Vista™ / XPERTIC

BNWT Y AT AFHOY =703 2 EERDLEA R 4GBERI TH 2 AlHE

MDY £3. 64y b CPUD Windows® 0SICHL Tid. TD & > dlRIEH

D EHA

DDR3 1333F TL m¥ R —b L 72\ CPUMDHA. XMP DDR3 1600134+ —/N—

sy £ 7 %8Bl THR—b INET.

RAEARY 41 X, Fv Ty b A—h—Ilck> TEHS . Th

ZNEZD £9. Intel®HD VEBH 1 THRIIEME AL TS £& 1,
BDE=ZDD BFEHTESDIE 2H7121TI . D-Sub. DVI-D 3% ¢F HDMI

EoZ EEFICHEHTAICE I TEE A, 2B, DVl — HDMIZEHT ¥ 742 %

21 DVI-DAR —b [ZHDMIR — & [FIU Mz o R —h TEE .

xvYCCE ¢ —7 75 —idWindows® 7 64-bit / 7ETHOARFHTEET.

Tt —TNT—BFHTESZDF. T+ A7V 1 MEDIDTI2bpcEH R —h L

TWAEATET T3, HBRIZWindows® 7 64-bit / 7 / Vista™ 64-bit /

Vista™ TEHTEE T,

SATAIBEHEN—F F+¢ 22 2SATAIlZ %2 & —IC1 > Ab —)LF BHijlC.

PR—=F CDD[ SATAIIREN=F T+ ZZ €y b Ty THAR | © 25

AR—Y THAL TWABSATAIIN=K T+ ZZ K F 1 7 %SATAIIE—F ICF

I B FIEZE BFTAL 1220 TH IS, SATAN—F F¢ ZZ & SATAIIa

RO B—kl—7 )V CHEESTALE TEET,

USB 2.0D /X7 —< 32— X > b HéEIZ Microsoft® Windows® 7 64-bit / 7 /

Vista™ 64-bit / Vista™/ XP 64-bit / XP SP1; SP2TIEL < K&4REL £ 9.

fEWRFVVASRock #—N—=2 By & Y —)LEL T A=K Tz 7"

BoX —HRETY AT LA BB AL NTEN—F 72 7 FNT

BF—N—ruy 735 LIk Windows® BatE CORE/LS AT A MHHE

2HE5 NET.ASRock 0C F2 —F—DF AL —¥ 3 > FEONTE.

ASRock 7= 7H%1 b : http://www.asrock.com/feature/0CTuner/

index.htm ZHE R\,

BHHVRIEEDN—R 7= 7&Y 7 vz 7 T2 ERHL 1= Intelligent

Energy Saver (1> 7V ¥z > b TRILF—H—N=)F. HHORNE

EHREMT I EHNRT 2 /7 aY TT. S0z 5L . 3> 2 —42 D

N7 5 =2 ARBIICTBIERLIC. V0L EDBEN-EENEEBL E
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TRz ETEBL WD T & TT . Intelligent Energy Saver (1> 7

U Yz rb TXNF =3 —N—)DEEFIEAIC OV TR HHtDWebd 1 b

172 2AL T 30,

ASRock Web¥ 1 b :http://www.asrock.com/feature/IES/index.html
ASRock Instant Flashid. Flash ROM( 75 v ¥ 2 ROM) ICHHAIAE N T
WABIOS7 Ty ¥aad—F+¢ VU F¢ TT, COMFZRBIOSEHY — kD .
MS-DOSH B\ & Windows® D& S ICHRANCA N —F ¢ > 7Y 2T A ABME
LIS, Y AT A BIOS ZEHTEHIENTEET. CDLI—F+1 Y Fr TR
POSTORNC<F6> ¥ —%&. HBUMIBIOSHET v 7 X =2 —DRRICF2> ¥ —
%3 & T. ASRock Instant Flashic7 2 €A $TAIENTEET. T D
v —)L&HEL . FHBIOS77 T ILEUSB7 5y 2R 517, 70y € —
Tt A7 FIEN—FF Z1 7R E TL TN D02y v 71213 Tl
ZOMDT Oy € —F 1 20 RMHRT Ty V2 a—F¢ U T BEHETIC
BIOS Z2HEHi g5 LA TEET. CHEHDOKRICIE. USB7 Ty vak 717 dH
BWEIN—F R 51 7 HFAT32/16/12 77 1 )Ly AT A%FHL TWEI & i
AL T EEN,

YV 7k vz 74— 0C DNADZRTMNZDHREE 8D /R TWE . 0C DNA
13 ASRock BREICBIFEL 7ofEF7 21—« U 7+ T. 0CRREZICERL 720 fil
DANEHEL 12D THENERHCRD £, ChICED . AL —F ¢ > &
VAT ADTTE=N=28y 2 BEERREFEL 12D A —N—=2ay 2 BEDOHE
MEpECEE T 0 £ 2 2 Btk TE £ 3. 0C DNATIE. a7y 10&L TOCE
E2RELRANERETEENTEET. KAIZOCTB 7 7 T L EZEADY
2T MCFHRBIAAT. H2E [FL 0CHEICT AT & AAFETT. 007 1

77 TV EL v ¥ =R —F TL hIEL BEETE RN LICTHERL 28
W o

COXY—R—F 3 EEPEHIE 2L I 4 —N—2 oy 27
DFETIIBED L F & A HEZCPUNZJHECIND HRBIE. > 27 A
ERLZEICL 120 CPUZIEBGL 120 322 & hidD £9.

CPUDF —N—t —h BRI hETE S AT L2AREBICY v v b &Y
SEINET. VAT ADL Va2 —ABITIHNC. TP —KR—F EDCPUH

H17 7 > MIEL £ BEEL T\ B H0iEEL Ths Eilia —F 24U . 2L TH
FEDRNWTL 12 W RBGIRZ ED B AICIE . PCY AT ADT > A —
JVERIC.CPUE & —b ¥ > 27 ORICHRE ) — 22 2TV 1 25D HEHRK]
CFe

>Ry —5 —% 73 > (C.C.0.)Tld. Socket LGA 775& LGA 11560 2D
DERBCPUY —F —&2 1 TRRHATES . Wit 7y a > 2HBL W&
T, IRTDTI75 CPU7 7 > ZFEHTE 2D TRABN L ICTHRL 122

W .

Energy Using Product( Ta F%7 > ) OBKE EuP 1358 AT A DHE
EN%EH#T B ICDICEINEAEIC LD BHEE WIoEETY, EuPicit- T &
Hl> 27 A DHACESNI A 7 E—F & FTLOOVERGGICHIZ 2 LEDDHY £
3. BuPHi&ZiGz3I1cid. EuP i< ¥ —FR —F & EuP MISEHFEASLET
3. Intel DIREICHEV. EuP HEIREEE I HIE 2 T LERDHY 9.
DEV 5VD A LX > N1 BIEIRIZ100 mADTHEBER T T50%LL TR g
D £ A. EuPHHSEREEZERT 2854, BHREERETIC N Z kRS
BEIOICBEDL £,

HAE
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2. 7> L —>3 >

1AM —va Y ETIOROEEEE

ISP —KR—F WPRDT > A L =3 > RIF—KR—F ORELHEZITI RIS,
DIFOEESEEEZSF-> T £330,

il

a> > M EFT —F 2HATENCIE. WHARSEFICSE fil> TIEWiF
FtA. COFEEFLRNVE. I F—FR—F . E0EHE HEICEKR
REENFEAET L ENED £5.

BEQICL ST Y —KR—F HEmOEEHEHC BlCid. iy —FK—F &
BN — Ry b REICEIZNVEDICL T EE 0. HEEED % #ilc.
T —AEInizY A Ab Ty TOMERAR. REIST —AE N TN S PRI fil
NTHEBEL TR TEICEEL TW 220,
ICIcidfhz &S IO HERbE .

eI A THAR. AL cilEE 4 TEHELN LNy RICEL HiEaEs
WEZ N TNy ZICPHIL T 2&8 0, I¥F—R—F 2>+ —ICHD
I BB 2RV RICANBE ZF. xVEHOBEXLNEDICL T
FEW. DT EREIF—R—F 2HEOTFET.

2.1 CPUT> AP L —va ¥

Intel 1156-LAND CPU ®EW fHFic DWW Tld.
PIFDAT v FIhe-> TS 12& 0,

A

1156 >V 7y b OFYE

1156-LAND CPUZY v b ICHIAT B HHIC. CPUDRKREMNTHEN TR
MYy M ICHID S foE Y DRV IERL T EE V. EORENED
o f2Ba. CPUEY 7y b ICEHICHAL 21T 22 1. CPUADE
< HBHL 9.

25y 71V 4y b 2K

25y F1-1. L N=%7 v ZFTHL FTFT

fRFs2 7200 S £ 9.
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ATy 7 1-2. B —F L XN—&F2ICHK ALE.
DEY K135 HE TEERL £9.,

A7y 7 1-3. m—F FL —b 2ERICHK fE.
DEY K100 FEE TEERL £9.

ATy 72. PuPF v v A v s T7>F TL —XF v v
7) 2BV AL £

1. oy TDRTEM> THRMEL. PP ¥+ v 7HANRNEDICT
5L EBEHL T,
2. IY—R—F ZEHTLDHICHEY RILEIC. COFv v TEI
D 1B BENRHY £F.

A7y 7 3. 1156-LAND CPU ZffiAd 5:
27y 731 BWECTY —r ahicTy vicin
> CCPUEXAET,

25y 7 3-2. CPUZHIS( #Ae —h>>2)
DHCEFET., €2 1E& AEF—
D2ODXAHBEHEL £9.
ﬁ@#—@%ﬁﬁ

ol —

¥l

4
HiF —0RIHHE frEabEF —
1156-LAND CPU 1156 >V 7y b

ELL AT B1=0IC. CPUD 20D AlAIF —DZIBEHMY v b D2DD
fEGHEF —Ic—EL TWBI & ZHEEL TS EEl.

HAE

ATy 73-3. Yy~ BEERICEEBEHTSLC
LICk-> T, CPUBRBY 7y b ICHE
HICEEL £9,

25y 7 3-4. CPURY 7y b ERICHY | Flf
F—ICIELS —HL TnWbl e %
L £9.
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25y T4,V ry b =L B

25y 74-1. u—F FL —b 2 HISO _ETHEERL
£9,

A5y T4-2. a—K FL —p 28 #{L FiF7eHn
5. B—F L N—Z2IDiIALE T,

A5y 7 4-3. @ —F L N—=%, o—K L N—=D
RE2 7O TRIcHbu—F 7L —b

&7 TREEL £7.

2.2 CPUZy >,k —b ¥> 2 OBV {117
FLL HY (3 27=HI1c. CPU7 7 > &b —h v > 7 OEWRGIHEEZSIBL << 12
A

LI, 1156-LAND CPUISHL Te —b ¥ > 2 OHY I3 &KL 12 DT

ER

ATy 71V 4y b EOHIS O LI S # b &
®Y £,

25y T 2. 6=k ¥ o By MICEY HFET,
Ty =T PRI —R—F
(CPU_FAN1, 2 X—=> . No. 4 &)
DCPU7 7 >3 x7 ZD—FIFWEICE
MPNTNWAI L =HEEL £9°,

2Ty T3 77 AF—BIF—K—F DA —FK—
CHIIAE T

A7y T4, 7y AF—EEFED ICEEEL . 77 X
F—Fr v TEHIETICHL THY £
J. vy sLET. B O77 AF—
ICDONWTH. LOBEERRD BL £9.

77 AF —EEEHED ICEERETICHTE. B —h Y2 @Y KR —F
& ICEETEE A

2Ty Th. Ty oAy BEIF—R—F DCPUT 7 >a %2 ZIZHHFAL £9.
ATy 76, =T N7 7 Y EEOHEZL 120 o3 > R —x > b Icfilthis
WK, BT —TNEXZ1Ty TTELEDHET,

CDOIF—R—R Fa> Ry -5 -7 >3 > (C.C.ONSHIEL THY .Socket

__ LGA 775& LGA 1156 D 2 DDHE%B CPUL —5 —& 1 7 2HTE 5. Fik
ATy a >y EHEL TWET. AVWER/UE PPOPP

Socket LGA 1156 CPUFTY .
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2.3 XEY —EY 2 —)L(DIMM) B ffiF

H560-GE <% —K—KIZlE. 240> DDR3 (Double Data Rate 3)
DIMM FHZE Y b A HFTIHY . TaThFx > FIXAE) —Fr /0y —%H
R=PLTWET, FaT7bFrrxhar7zye Fal —va VICEL T W
WZE—([EC X =5 —. [EU #E. EBC 31 X [BCFy 7421 7)DDDR3
DIMM N7 2[EL o 2ay b ICHD i 2 LENEY £3., DED . [@—D
DDR3 DIMM XY &5 a2 7 )V F+ > %)L (DDR3_A1 LT DDR3_Bl. HD A
Hy b, 2RX=YD No.8BI)ICHATAIETT2aT7VFv > rILXEY —F
/Ay —RIEBI L ENTERLENIETT, IHICIOIYF—FK—F
F. TaT7llFr>oxar7e ¥alb —v3 »HIC4 DO DDR3 DINM 21 >
A —VHRETA. A HFFO ATy b 2ERICE—0 DDR3 DIMM &1 > Ab —
ML T BEEW, FEEOTFaTIVFv > FIXEY —a> T4 Fal —va ok
EHIEL T 2E 0,

TFTaTIWVZy Y RIAEY) —a> T Fal —Ya >y

DDR3_A2 DDR3_A1 DDR3_B2 DDR3_B1
(%) (E) (%) (H)
[E ES e - FLERE S
(2)* | FEHEREH FELEE B FELERE B FELEE A
* aAY7¢ Fal —va rQOHAZ NFIOAT Y b £TIC[E—D

DDR3 DIMMZ 1 > Ak —)LL TL 72& 0N,

B2 > NFEY T —& TEWERIRT HHICXE) —F
Ya —VE2T > AL =L EWEAR. ®Y 2 —)LE[EBD
2By b IST > AN =T R EBHIRL 9. DFED . E
Ya—)L&EDZTy b (DDR3_A1E DDR3_BICT > A —LF 5L
W>2&TY,
2. WHBNEMD A EY —EY 2 —LECDIHF—K—F D
DDR3 DIMM Z&y b IS > Ab =T BHER. Fa 7L F+
SRR EY —F 5 aY —3EEIHRE R A
3. DDR. DDR2 X €Y E¥ a2 —)L&DDR3Ru v b ICHY HiF 32
I TEETA. B fF5E. ¥ —K—F & DIMM »EE3
BRKE 720 £9,
4. BB D —FENAEY Y 2 —)VEENATy b ICHD 3T
ZZ W,
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#HYH

j=1:]

DIMM Xuy bt BHBEEIHTNET.

DIMM®Y 27 A3 > R—3> b OEBROFHNIEFRAOFFIC/-> TWHY
2 & BhEAL T 230,
25y 7 1. @EEZY v T/l TDIMM 2ay b oay 7 2840 £9,
25y 7 2. DIMM®D/ vy FR28y b OYNEOMMBEICHIET 5L D IS DIMM
Aoy b 2EDLEET,

DIMM % [ii&- fz[a]& TROy b ICEET B L v F—FK—F ®

& DIMMIZ1DDIEL WHE TOAEEI NhB LD IT78> TWET,
DIMMICEER/R BN S 1B T B ENdD £9.

A5y 7 3. BFZIC. DIMM 22uy b ICHAL . WOEEZ ) v 7 Z2E
DOFIEETEL T, DINM 2L - »Y EEHL T 220,
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2.4 ¥EsEATy b ( PCI Ry b, PCI Express Xlvy

ko)

H550-GE <¥—KR—KI1Cix. PCIXay b 2%, PCl Express ATy b 2
b THWET,
PCIZmy b : PCIZEy hid. 32y b PCIA > & —7z 1 2% DOHEE

=K DO1> A —MICHEHL £3.

PCIE Ruy b : PCIE1 (PCIE x16 Zuv b . H)IZ PCl Express x16

L —>gss7 ¢y 2 A58 —F THEHAZ LS.
PCIE2 (PCIE x1Zav b . EDIX Gigabit LAN 7 —FK .
SATA2 # —FK 72&. PCI Express x1L —>IgH —F Tf#f

HEhzd.

AR —F DEEH

27y 1. EEEH —F 2EBETAENC. BEAOFF IC2> TWAI &, £
IFEHET —F BRI N T RN & 2HEEL T 230, %%
BT DN, HEEN —F OFATBEFA T, BBERN-F 7T
EERIT> T 1220,

25y 7 2. HTEZAay b DTS5y b ZED AL T 230, 2VIEHE
TEHEATZOT. Bl THRNTL 221,

2Fy 7 3. A—Faxr&xz2ay b OMEICEGDET. #—F Aoy b
ICHERICEEZ NBETH —F 2HLAAT EZ0,

25y T4, BB, XAV TH—F 2y v —VICHEEL TS &0,

HAE
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2.5 Ty NEE
FHOBIEY v+ > XREDEDICEEI N TS E

RLET. Ve > NFry 7HEVICEINTNS lr
BE. Y NI “Ya—pF" ICRDET. l’
T v NFry THEVICEIN TN NS

ey d tA—TY"oAD ET. HON iﬁi ﬁh %
T.3EYYy AT, 1-2€>%  “va— g —h F—T

b OHE CHhHD2 DDE L ICY v ¥ N
Fry 7TREZET.

PASEA R E i B
PS2_USB_PWRI 12 2.3 2-3>3 —b +5VSB (standby)
R=Y2 717525 (o o [9) O Ps/2 USB23EH YA —h
+5V +5VSB
HE: 15VSBZRIRNL 124, EIFO 1T 15Vsb WR{EIR 2A LEUS 72D £
7.
USB_PWR2 1.2 2.3 2-3>3 —b +5V_DUAL
[CECTEZTINE N o o (3] USBOT #2BH K — .
+5V +5V_DUAL

W t5V_DUAL Z3#RL o4, BIRO T 15Vsh MRAKIR 24 HEC 72D
£ 3. +5V_DUAL #;&INL 72355413, S3 (Suspend to RAM) JREEICT
USBF A Uy RF 2815 FF B ENTEET.

2.3 2-3>3 —h +5VSB (standby)
USB6_7/8_9/10_112@h3 K —h

USB_PWR3 1.2
R=U2 7157 A 20518 m@
+5V +5VSB

TR +5VSB&IBINL fo35é. BIRO T +5Vsh ARIEIR 2A B 720 %

ED
CMOSDIHZEY + > /N 1.2 2.3
(CLRCMOS1) o o[§

Y2 T AT A2IBR F7 o Vb BE  CMOS D%

7EE: CLRCMOSIZfH> & . CMOSHDTF —# Z2HETEET. CMOSOF —&ICiF. ¥ AT A
NZT —F | AR S 27 ABRENT A =2 &N 2y 2T AREHBRIEENT
WET. VAT ARG A—=2%2Y) TUT. F 71 bb HEICY €y b TBICF.3>
€a—2DEREY- TEFI—F DTS 7E2HL THE Vv > RFry T[T
CLRCMOSI1® pin2& pin3%& 3y a —b /T &1, 7235, CMOSTHERI.
x> NFry TETF 75 b EHE (pinl&pin2Z2y 3 —b ) ICEL TR DEENZ
WTK f2& 0,

& CMOSEZ ) 732L .7 —AF =7 hitHE nhb I & hdbY &
3. BIOSZ# 73 > D[ Clear Status|( ZF—% 2D 7)
E2ZHEL T, HEOY Y =¥ 1>FL—Ya > ZAF—F 2D
FEHEL T 220,
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2.6 A>KR—KR D~y FEaxy 2%

TYR=K DO~y FEaxs ZFEIY ¥ > NTRDHY £EA. T
NEDANY ZRAXT RIZT % > NFExry TMEERNTE 12
T Ny ZRAXT RV > NF vy TENEED L. 7
Y —R—F ICHL B EEA 560D £7.

U TIVATAIIZ x 2 &
SATAIIL_1:

RN=2 2, 717415280
SATAII_2:

R=y 2,71 74 14 251
SATAII_3:

R=2 2, 7175 12%8H
SATAII_4:

R=y 2,717 416 251
SATAII_5:

R= 2,717 L1781
SATAII_6:

R=y 2,71 7519 251

]

SATAI_3
SATAIl
SATAII_1

SATAII_6
SATAI
SATAII_4

Zhb 6&DY Y 7IVATAIL
(SATAID) 2 %2 ZIIHECAD

L —F A RIC(HH S 5 SATA

T =82 =7 IIHIEL ThE
3. BIED SATAII A > 47 = —
ADIRKT — 2 ks

3.0 Gb/s TY.

U 7I)OVATA(C SATA)

F—=&2r =N F T3 )

SATAT =& =7 ILDEHBSL HhD
Uiz < —R—F @O SATA /SATAII
N=F F¢ A7 £ SATAIl o
RO AR TEET,

USB 2.0~y &
(9> USB10_11)

N=Y2 , 7174525551

(9> USB8_9)

R=Y2 , T157AL 2081
(9¢ > USB6_7)
R=v2 , 717422251

P8
USB_PWR

USE_PWR

[/OXFMCIE. F75 Wk D6
DM USB 2.0 K—F LISkC. T
< H#F—R—F 23 DDUSB 2.0
~y AQWEEHENTNWET, Th
ZNDOUSB 2.0~y XL 2DO0D
USB 2.0R—h ZHK—p TxE
ENR

HAE
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TPMA~y &
(7¢> TPUSI) z
R=y2 [ T15A212BH ]
Gn
O om
53
[O[C]
| EE
o
U

CMax%7 &ETrusted Platform

E . Module( TPM:k 725y K 75y |

£ . Tx —AEV2 ) VAT LEYR
S852:f0 —PLTBD. ¥—. FYLLEL
TITOCRY RZATT—F | F 2 R LA
ORI fryscehTEEd. TPHY 27 A
SRR I e T
BTE ZE mEML. FYANID EREL.

Ty T —ADFELEEGREES
5 LETHRICIUBET.

TY>h R=ph Ay &
(25€> LPTI)
R=Y2 , TA7L29%BR

g7 > b R=h =7 VH
DI>R =Tz A AT, 7V >&

FOREY 2 — a2 &
fEGE> IR
717 A28 2B

A=y,

C D3 X ZIITRIMED % Z
EY a2 —VICHIGL £9.

=G ANY &
F@e> i)
7155302881

A=y,

COIYF—K—F 37y —2AF—7>
! MHIBEEICHEL THRY « v v —v
signa HN=DED HENTNBEHED H

2L £3. ORI,

v = ARARRHEGT B AAA TS

Vo =Y EMELLET,

Zarh A =T ANRIVART K
(9€ > HD_AUDIOD)
N=Y2 , 71743651

CDaxrald. F—7« F ke

GHD
P er EOERAEREE IS O— L%

| ™ S aTmy e A —F A

|
IRRRRE FNDEBHDL Y2 —T 2 1 AT
| | Tourz 1 ERS

MIC2 L

NTt 71 =va >t =T« T @Trv s>y rEdR—
FUEITHIELL BEET B Ie0DICy + =2 D/XRILT 1 T

gi Zﬁé& L.

e HADZHH —} $2U4EADY £, COT=2 T LES ¥ —
S DT =2 T IVDIERICHES T AF AZEY fHF T 12&
W

2. AC 97F —F ¢+ A NXIVEMHHT 556, RO K S ICHIHE/ N
RNDF =T 1 Z Ny ZITHY £33 T 1220,
A. Mic_IN (MIC)Z MIC2_L icH&fil £ 9.
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B. Audio_R (RIN)Z OUT2_Ric. Audio_L (LIN)%
OUT2_LIicHkil £9.

C. Ground (GND)#% Ground (GND)IC#&kL £9°.

D. MIC_RET& OUT_RETIZ A —7 «+ # NRIILVEHTT,
AC 974 —F « A NXFIVCERET A MBI HD A

AT ANFIA R R
(9€> PANELID)
R=Y2 , 71712181

COa o 2 IEFEEDY AT A
7 arh NEOVOKEER ML ¥
EN

YV =V RE ==~y & Ve =Y DRAE ==L Dy

o000
(4¥> SPEAKERD SPEAKER X EELL T 230,
Rev2 | TAFAI18%2BH e
+ BV

Yy —YBBLUER77 >axs & Ty —=TNETy AR R
WCERL . B v e27 —2¢

(4€> CHA_FAND) GND
R=v2 , 7157510 28R +12v SICEDETL 230,

CHA_FAMN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL

(3¢ PWR_FAND) "W“];:“ SPEEC
R=v2 , TA57465 %8R GND

CDaxsz ZICIFCPU7 7 > 7 —
ThEERELET. Bhva —F i
T —AE AL TS 120,

CPUZ 7 >a x4 FAN_SPEED_CONTROL
(4€'> CPU_FANID) CPULRAN_SPECn
RN=v2 , 71704251

1234

COIF—KR—F TRAES CPUZ7 > (2 TA Ty b 77 2)DBHR—b ShTHETH
77 > T > b 0 — UEEERRWEATE . 3E Y CPU 77 » RIEFIC/EEIL £9. 3
€Y CPUZ7 > &IDIF—FR—F D CPUTZ7 > %7 ZICHRL L5 &L TWAEE.
€ 1-3IcHEL TS 2E .
BEIhizg> 1-3 «—
3E>77 DT> AN =)

ATX X7 —a x2 %
(24 € > ATXPWRD)
R=y2 , 71759258

ATX EBifa x 2 % 2HkHEL £ 7
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D20 > ATX HIFEEZ AL TOWAEATEEBL £9. 20> ATX

.; ? CORYF—R—FICiE 24 € > ATX &3 x 7 2 HERES W TRY . KR
EFEEHAT I3 €2 1 BLUE Y 13 & HCEFEBICT 7 7 &%

ABET,

12 |

20 &> ATX EHIFEEOHY (T1F 1

ATX 12Va ko %
(4€> ATX12V1)

CDax2 ZICECPUIC Veoreds
FEeftihTcEesLD1C. ATX 12V

R—v2, TAFA3EBH el 755 R BRI — TS 1 %
BT A2 MENRDH B & ICTHEREL
T ZE 0. BEfichBERH 5
&L BRIFELL e ng g
Ao
VY TIR=b Ay & A e D COMIAy Xk, ¥ T
(9E> CoN I R—h B2 —LEFR-F LE
o - FEEE
Rev2 , TAFL31EBE ‘HE{EH.EW.] 9.
RRTS#1
GND
XDl
DOCD#1
HDMI_SPDIF ~y & HDMI_SPDIF ~v &%, SPDIF
(2-€> HDNI_SPDIFD) 50 HAEHAE HDML VGA 7 —F 103

RN=Y2 , 7174520 &5

By H

SPDIFOUT

L. ¥ 257 AT HDMI 7y 4L
TV/7avz 4 /LCD 7L RIS
BficESLDICLEYT. HDMI
VGA 51 —F @ HDMI_SPDIF 2 %%
K E. DNy ZITHEREL TS 2E
(AN

ASRock H55M-GE Motherboard



2.7 FRZA4NTAN —=VHFTER

YAFAICK SANEBL AN —ALTBICE ETHR—b CDENXR 51 7ICH
AL T &0, Y 2T AHBOR 51 "pAEEREI . K=k CDF F17 N
R=VIZ—ERRINE T, ErD FTAEFICI NS OMER T 1 Ne1 > A —
ML T &N, THhT. 12 AN =L 12K 514 NRIEFICE#T 2139 T

2.8 ##H Vindows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™
64-bit / XP / XP 64-bit €y b 21> A — T
)

FLE{SATA / SATAII HDDIC Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™

64-bit / XP / XP 64-bit Ew b 0S &7 > 2 —LTEHHEE. KOZ

Ty FICHES T F&E,

2.8.1 ##H Vindows® XP / XP 64-bitty b 21> X

b =T 5B
$5# SATA / SATAII HDDIC Windows® XP / XP 64-bittw b 0S &1 >
b = VTBEE. IRDAT Y TIHE> T &,

& Windows® XP / XP 64-bit 0STIZAHCIE—F ZHEHTEEtA.

NCQ BLUKy b 75 T BAELREHEL 72\ SATA / SATAII HDD &7
ZA%&fFEHT5 (IDE E—F T)

25y F1:y b7y 7BI0S.,

A. BIOS &y b 7y 72—F¢ VU 7. FFAEE. IFEMEICAD £3.

B. [ SATA Operation Mode] Z[IDENCEZEL .

A5y 7 2: YAFAIC Vindows® XP / XP 64-¥y b 0S %1
Ab =L ¥9.
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2.8.2 H##EH Windows® Vista™ / Vista™ 64-bit v b
1Y Ad —)VT 3B

FA#E{SATA / SATAII HDDIC Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™ / Vista™

64-bit By b 0S &1 > AN —LVTBEE. RORTy TIfHE-> TL 122

e

NCQ BEUKy b 77 FBEERHEHEL 2\ SATA / SATAII HDD &A1
2%&fHTS (IDE E—F T)

AFy F1l:iey b7y 7BI0S,

A. BIOSty b 7y F2—=F+ U 7« . FFAERE. IFEMEEKICAD £3.

B. [ SATA Operation Mode] Z[IDEJICE&EEL .

25y 72 YAFAIC Windows® Vista™ / Vista™ 64-ty b
0S 21> A =L ET,

NCQ BLUKy b 77 T BEELHEHL /2 SATA / SATAII HDD ¥ /N1 X
ZfEH$%5 (AHCI €—F T)

A5y F1l:ey b7y 7BI0S.,

A. BIOSty b 7y 72—+ U Fr . FFBEM. IFEMEIICAY £7.

B. [ SATA Operation Mode] Z[AHCINICE&EL .

A5y 72 YAFAICWindows® 7 / 7 64-bit / Vista™ /
Vista™ 64-Ey b 0SZEL>AF =L ET,
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3. BIOS &#

BIOSty b 7y 72—+ ) T4 3 F—KR—R D75y ¥a XEY ITFEFEE KT
WET, a>a —&2EEBE g% POST( XU —F>®)IL7F b ) Fic
(F2) 2L, BIOStEy b 7y 72 =51 1) F1 I Ao T 231, & 720
BE. POSTIET AN V—F> 2t £d. 7 A 2FETL KIS BIOS v b
Ty Fa—F1¢ U F1ICAD NS POSTHRTH Ctrly + Alt) +

{ Delete) ZMIM. ¥—ZADY £y b A1y F2ML TY A5 A ZHEHL T
72&W0, BIOStEy b 7y 72—=F 1 U F11d. 2—F—7L>F Y THBIL
ZHEL TWET, ChidAZ2a v ARDT B I ATT, 220 — L3 gihl
TR IR T A =2 —RKRL . DD HU HEEL ImBEREEHS #IRTH &
MWEFETY . BIOS &y b 7 v T O ERIC OV T, ¥R — CDADZ—
P—=ZA3 =2 TI(PDF77 1I)EITH AL 7220,

4. V7v 77 HR—bF CD 1EH

DO ¥ —FR—F I Microsoft® Windows® 7 / 7 64-bit / Vista™/
Vista™64-bit / XP / XP 64-bit &\ \oickfxe~vrsay 7 7oA 2R
DX AR =T YIVRATAEYR— LET, KR —FIZHHEL T
BYR—=F CDITHF—KR—F OEHEEBENCTEIOICHBERN T1 NP1 —
T+ T BEGATNES, R—b CD 2#HHITBICIE. CDROMK 1 712
CD ZHAL TL 1221, AUTORUN KEEENERIRIGE. HEIIC AT > X=a Y
MAL5 BN £3. AUTORUN BEgENER 72 4. oKk —b CDND BIN 7 1 L
ZIZH B ASSETUP.EXEZXTIOY v 7 FBILICED . X1 > A=a 7ML
5 BN £,

HAE
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Khyp i

1. FE|REA

WHHIRRA T HRE F550 -G E £, RERBEE™KHIE . FETE, REtk
0F . REWF IR RLMRAYIERE. ALBIGRE M T WRERN LK, HEMEAE
WREETSERICEAF F M.

T BRI AN BIOS BRAIE AT T , AT 2 AH SR A2 AR TE 28R 5
ATIBAL 1 MG B AT T RARA . Rt AT DATE o 2 ) il £

B FeHTH B RF CPU SZRER,

AR YE: http://www.asrock.com

QNSRS TR B 5 I B SRR AR S L 6 S AT W DA T fifE s fek FR AL
FhEIRLRS (5 2

www.asrock.com/support/index.asp

1.1 BEEAYH
W H55M-GE ¥R
(Micro ATX #lf%: 9.6 3E<f X 8.7 Hf, 24.4HK X 22.1 %)
8 H550-GE RERIETETE
R g550M-GE 1
Wk Serial ATA(SATA) $iEL: GERD)
—H1/0 Btk
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1.2 ERBK

g2

Micro ATX #Rf&:

9.6 %~ X 8.7H~F, 24.4HK X 22.1 K
LETEFEI (100% HRFEES LR A E S ESHE)
(H55M—GE R2.0)

Ab R %

FHLGA1156 £ 2ER) Intel® Core™ i7 / i5 / i3 fl
Pentium® G6950 ZbFHER

FHfIntel® Turbo Boost ¥R (1ENZEHE 1)

T FiHyper—Threading M&BREA (ENEH2)
XFERTEMEA (FLEE3)

HHFEM64T CPU

Y

Intel® H55

RGN

LFEAEEDDR3 NERA (NLEH4)

fid & 4 > DDR3 DIMM Jfif#

FHEDDR3 2600+ (0C) /2133 (0C) /1866 (0C) /1600/1333/
1066 non—ECC. un—buffered NfF

REXF8GB AGAR (NEHEs)

Y Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
(ILEE6)

T x PCI Express 2.0 x16 5ifg (5GT/s x16 FAtq)
1 x PCI Express x1 {fif#(2.5GT/s)
2 x PCI {fife

T RBEEF T

TR XFF Intel® Graphics g NHILTE oy

Intel® HD Graphics

Pixel Shader 4.0#;AK, DirectX 10 EF
RAHENFE 175988 (LEET)

T = VGA B %S5 : D-Sub . DVI-D f] HDMI
(HERLEES)

LFFHDMT 1.3a, HEmAHEERIL 192051200

TFDVI, B im0 PR K 19201200 @ 60Hz

F4E D-Sub, | E 9 HEERIL 204851536 @ 75Hz

THEFHDMI 1.3a, 0% #fAuto Lip Sync. Deep Color
(12bpc). xvYCC 5 HBR (AL E ) (FHCL# A HDM I

WETE (ELEE9)

JEE DV R HDMIT 4 (=2 $F HDCP ThiE

JEE DV ORI HDMI £ O AT 10800 Ll ye )4k (BD) /

HD-DVD & #

5.1 FIBmPEE G (VIA® VI1705 & Samiiae)
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Khy il

W LAN ZhiE

— PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
— Realtek RTL8111E
- TREMEEMLEE (Wake—On—LAN)

SR A 2 RE

Rear Panel
1/0
(RHEREA /
WHEED)

1/0 5
- 14ps/2 BN

1 VGA/D-Sub $:[1
14N VGA/DVI-D # [
1A~ HDMI $:0
6 M EEHEAK USB 2.0 B0
1 N RJ-45 JEi M $: 05 LED $8/~:47 (ACT/LINK LED
SPEED LED)
FREEWREL: FHEA / BTERY/ ZE R

6 x SATALI 3.0Gb/s EfEk,%ZFFNCQ, AHCI FIFAFG |
e ((ENEE10)

1 x LLAMERREE:

1 x TENHLYG OBt

1 ox BfTED

1 x HDMI_SPDIF $#3k

1 x TPM ¥k

1 x HUFEHF B E & vhRe ekt

CPU/ HLFE / IR R R $2 3k

24 BFATX HLIFEE K

4 f12v HLEE K

il L A I PR B ok

3 x USB 2.0 (A[3ZfF6 MHIMIUSB 2.0 1)
(FNELH 1)

BIOS

16Mb AMI B10S

KH AMI BIOS

L HFEM4EENA (Plug and Play,PnP)

ACPI 1.1 HJF&HR

KRR T AE

% HF jumperfree Fugkekiiz

CPU VID, CPU GFX. VCCM. VTT. PCH PLL HE%If
AEVR T &R

MEEE

Wohid )y, TR, ZFHRE (A | 8RS
#£ (CyberLink DVD Eff5 Creative Sound Blaster

X-Fi MB) (OEM SiRFHER)

MWK ThHE

EBBET S (FLEE12)

FEETIRESS (Intelligent Energy Saver)

(FREE13)
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B FF LTI BE

% Instant Flash (L& 14)

¥ oc DNA  (JLEE 15)

Hybrid Booster (ZZ[BEFIA) ¢

- XFrcrPU EHMERE (WEE16)

- ASRock U-COP (JL®#17)

- Boot Failure Guard (B.F.G.,BeikMIREIHEAR)
HEBIAG®ET(C.c.0.) (ILEE18)

W ZHE AT

Turbo 50 / Turbo 100 GPU #B4j
(FREFHZF; Intel® Graphics BRI EEER)

T s A ~  CPU B (i
— MR i
— CPU/ HLFE / IR e it
- CPU#E K
- CPU/ WA £ d #2 ]
- HLFEFF B
- EEJEE: +12V, +5V, +3.3V, OHEE
BIERGE — Microsoft® Windows® 7/7 64 {iiJC /Vista™/Vista™ 64
fiyt /XP/XP 64 fiiyridEf Tk E iR
N’ - FCC, CE, WHQL

SFFErP/EuP (T ERN AR ErP/EuP BTHLIRHER
@) (NEH19)

* ES PN T TR S S http://www.asrock.com

E&

T T REEIUELAT S TR S RS, L X SRR G TR 9 BTOS 1B, 1B
AR BRI 5 =05 TR, @ RE RS RS 2L S
BAGAIFRIBRE AR, SRR AN TR 1 H C&H | BATIR 45 ]
AE T B A AR T,
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=)

1

N

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

N

10,

11

Intel® Core™ i3 f{l Pentium® G6950 AbPHEF A 4F Intel® Turbo Boost
AR,

*TF “Hyper—Threading Technology” (BEZ&FEHIA) WiKE, HSH
CD Yy “User Manual” (HIF M, #ESCAR) % 38 T, ®(E “BIOS
WERF” H7 1R .

IR FEN S AR . TS 22 TIY” Untied Overclocking
Technology” (HHEMEA) T ETEE.

X FE N SR AGEE AR A . TEESEIIAGEE AR Z |, HREIE
22, WEIAEESEE T8 179 TUNNFRH 4R
HTHERSGRIPRE], 7£ Windows® 7/Vista™/XP T, RS {H 5L
PRAFER R ATRE/NT 4GB o XTH4 Windows® #{FRGHERL 64 iLJT CPU %
Wi, ASETEXFERBRE,

X FAY S HF DDR3 1338 [ CPU, w] iyt #B4H 2 3 5 XMP DDR3 1600 ,
RAIEZANERNRSRET B E SO BT LER. &M Intel1® [
VT R T BT R
EHBEN =R Ras AR, D-Sub. DVI-D 5 HDMI /R
REMIHE . BkAh, (HF DV %% HOMI #5 8288, uT{ DVI-D Ui [ HL 4 &5 HDMI
Uit [ —FE Zh g
HA Windows® 7 64 {i[JC /7 W[ FF xvYCC 5 Deep Color , HAMER
PRIEEDID H57¥F 12bpe B} ,Deep Color XA 2 HH. HA Windows®
7 64 (IJL/7/Vista™ 64 {iiJC /Vista™ ZF HBR ,

TERF SATATT BEALZEFER] SATATT £2 101 2 i, 1 PI3E CD ALY “User
Manual” (PP M, SESCRR) 58 25 TIRY “SATAIT Hard Disk Setup
Guide” (SATATT FHEIZZAEFER ) PSSR SATATT REELAXBHES N SATATT
B, ] DUE R SATA BERLIERES] SATATT £2[1,

USB2.0 HLJFEFETE Windows® 7 64 iJC /7/Vista™ 64 {iijC /Vista™/
XP 64 {ifJ. /XP SP1 8(SP2 REE T Al IEH TIF,

12 RS EA KA E RSB TR | LS i o RE

13,

14

ISR G, HIISAE Windows® BBE X B2 17850 LUK e ) &
GUIERE. T UG IRDERATT 100 3l T A A A 5 s (5 O v
B EE . http://www.asrock.com/feature/OCTuner/index.htm
BIRETTRERS (Intelligent Energy Saver) RMJRdbyEIEM L &1t
XTI T B A R T REROR . $ A U, B AT DATE A AT PR AR
Hi$E T, iERGE AL, HER R RETARCE . U7 [RIEATTRY W35G T fif 45 R 55
BEZS (Intelligent Energy Saver) {7,

EHEERGE : http://www.asrock.com/feature/IES/index.html

{£% Instant Flash2—NET Flash ROMAYBIOS H ¥ THFRF,
XATTERBT0S BH TRANEAIEH A BRIERG (QIMS-DOS 5L
Windows®) BIH[ (T BIOS FYBEHT. TERGHH B KL FE T <Fo>HEEL
1E BI0S & B s iz F<Fe>BHI Al A% Instant Flash TEEF.
BEX—FRF %, AR BI0S XA RIFIE U &, AT, 2
A it FRFRERRE TE K BT OS [ BEHT . 177 AN P 5 SR 7 0 /M Ok 8 i At A5
FRAVEFRE . TEERD : U Sk AL A FAT32/64 IR S,
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. BIF A TAE -0C DNA EZFEETE T ERMZE. 0C DNAZ4E

S A B AH TR T w0 P 5 Rl Sl E I S ith A
7 SR TR BT ¥ o X AU P B TR P R B A R R G P AR A7 R A
83k, KA T B ERIE R d . A7 0C DNA, Zu] DURHEEI
BN — D RE I S IR = TR B B S R RE A A
HIERR b =R

o REARERGEPICRIR VAL AR O . AR T brife

CPU SE IR AEPRAESI R T RE & (R A TEE, HESHFE CPUMIE
73

< HIRME CPU IERRIERS, RoRHIIEN. EEEFEDRGEL

o, AR LR CPU KU B IER IStk R, ARIERRTE
il 0T SR EEAE, 1EZEE PC RGN IETE CPU FIRLEES Z AR —

< HEBIAEIET (C. C.0.) fEft RIGHILEST . LA AT i R RIAR R Y cpu

BEAER AL RIHR LGATT5 5 LGA1156 , ifER : HAEFTAI 775 CPU
U # S F7 I T BE

. EuP,£F{Energy Using Product (RERE/™fh) . 2K R E X &R

SR RIIALE . MRYE EuP BUALE, — e RGTE RN T3S
HLUSTHARELATE 1. 00W BUT o J9iif EuP bRofl . 55 SR I B4 328 Eup
FOEMRAISZ#E EuP B HLIRBERIES . HRHE Inte1® AR, SRF EuP HYHLIR
PR R AL L AE 100mA LI AERT , 5Vsb HLFRER S T 50% . ARZ
R EuP B L o 08 £ 077 T S 2 405, AT TS vy LR S 1
HO I G

ASRock H55M-GE Motherboard
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2. FLTHE

Z2Pif

R EMN, ERUT 2P

1, WEEE RIFAEME, R mE, TRk, i
FEWT T R, T2 R AR

2. NTEEEREMNAFZBRERE, BATEEREZ
LB R S SN 7T, th B (A = A i £
— AT R R

3. EUAGEERRERLE, VHBEMEA.

4. EIERIRUERR S, 7T T LR

5. MR TR 22 £L R SRR AR E BIHLAE B, iR
AL T RIR 2L | XA AR T RE 2 R E R

2.1 CPU %3t
Bzt Intel 1156 4f CPU, R .
T R haliial-

i e

(ERABAT)

1156 £kl =

& TEfEHS 1156 B CPU IR AMRY 2/, THRE CPU RIS ATHEEH
RS A BRI, WAL E1ET, D)2)5TH CPU
AT BN, CPU K™ EZH.

B 1. PRI
BPR 1-1. JE R 1 SME T AT AT
ES2) (IR IEENS
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B 2.

A

I 3.

B 1-2. RIEARBIFEZ2ITFEIRY

135 EAMNIE.,
W 1-3. NEAKBEEEEZZEEITFEK
2100 FEAMNIE,

LR BV B B 4 B (g R MIRCEL DT 97 D

1. HERERTIEP B R A THRAE, S IR BR BN BN B
e,
2. HWEEZREERIE RS LAUEX BRI,

A 1156 4+ CPU:
W 3-1. ZECPURRENILE.

% 3-2. ¥%FH IHS (Integrated Heat
Sink, ®EHEAR) W—TEHE
Fo HRBIE BRI AT EARE
I LINEN

FT I BREM

Bkt

U . —
J7 FREM B0
1156 t cpu 1156 £y

NTIEWRRA, TEHER CPU B AT FRRAE M 5 A A B bR
EX o

W 3-3. HAZEEENIIER CPU /L

Hb B B R L
W 3-4. Ka# CPU BT EE T M IE Rk
AT

ASRock H55M-GE Motherboard
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B 4.

5 P 1 <

WIR 4-1. HETARBEEIES 10S L,

B 42, REREASEBENRE, #
AT RS 5

R 43, FARENTAT IR 3 R
JRRERYZE R 5y, PR KB AT
o

2.2 CPU XWMBHF I LEE

AT IEWREE, PN CPU KEMBER R A AR .

HESEP], FEEWEI 1156 £ CPU BT %3,

B 1.

iR,

BPEs.

2 T

BIRS.

BiRe.

FERIE R £, B S HBORAE] THS dri
E.

(RIFASHBEED

RS — MR AT RE R M k)

BCEREN R BT L. FRNESSRRIEE
WCcPu MFEEEO—M, (CPU_FAN1, %
BE 2 HE4T) .

1 E 5 A0 Z LR X 5F .

it £1 75 1 B RS HO B, SRR RHE & R 1A
W 223 BT, HIRAIHTR i R E A 1
E.

|
(HIEL A W IE)

(%)% (4 i E))

TSR A e LB A NS 77 TR B, I 2 SO P AS RE T it it ]

EFEH L.

TR SRR B B 110 cPU MUsE R
Mo

DTS T A 2B E K Sk, WIRAE
WD XL o D3 P B e f LAt 7 11

THTER : AENCRR A A BOAGIETI (C. c. 0. ) | FEPERIFHIETT,
LR PRSI CPU BOAGR R, 735l LGATTS 'ﬁ

LGA1156 , HfafyEFLEML LGA1156 CPU
KUH{EH o
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2.3 NfE&L%

R4 240- 4 DDR3 (Double Data Rate 3, MUSFEUIE(EHIHZ)
DIMM  NTEHENY, HAZENEBEBENGFEEA, HTEEIEE, ELTEH
[ B O 47 4 2o 5 — X T R AR (HRRORE 7. . ZEUROHFER)
DDR3 DIMM NfF5k. #aifil, EEIEXGEEZRFFEMN DDR3 DIMM FIfFES
(DDR3_A1 FlI DDR3 B1l:; Hfulif: Ul p.2 No.8) , XFXUEENERA
REWEIE T o X ER M AV N T BN EE 23PN 4 DDR3 DIMM
NS, XRENRT, EEEERENIUHERY - 23RN DDRS DIMM
T, HEMETENIGEYENFRE®X.

X E A B
DDR3_AZ2  |DDR3_A1l DDR3_B2 DDR3_B1
(o) | (B | CEH | (8o
(1) - R - 21 %8 - R
()" |lREHEFE |[REAE |REAE |[REAR

* NTEXADEE (2) , TEX 4 MG 22 RFER DDR3 N1,
1. WREITSZEEMARNES, N T SRR ARA LA T 5k, 2]
MR TR B RS R b 852, BeflzRsn
{14 DDR3_A1 ] DDR3_BI1 ,
2. WRURAEIXFKEMA DDR3 DIMM  ATFHHE b 225 i S N1 e
B S RN, KR TC 1 O Gl E N R
3. RAVF¥E DDR B( DDR2 [AF7 %4 A DDR3 ffiflf, 75 M= DIMM A
A HE IR
4. RN R LER E NG,
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RRGR:
& WRAETR TSRS D TV A7 SR S P 2 B DT L G AL 35
1o D LM IO RS £ 1 S RO

2. BEADIMMFEEMMOS5S D IMM KE BN HEAS AR, #1057 53
SVIE, WNTFEEEEE# RS,

DIMM A7 UBE LUIERRRO T 6] 2255 QSRR LAER IR T [ 58174 DIMM A
FEd AT, B2 S BCEENR D TN AERT K ASEHIR

3. D LMM AR U AT B 2 P R E s e 2 A LB K D T M M
WA 5 2 B
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2.4 Y REHM (PCIMIPCI Express i&if#)

TEMENR EH 2 & PCLIHIM 2 52 PC1 Express fif.

PCI HHfl: WG HRZR 32 iy Ercl .

PCIE {fif§: PCIE1 (PCIE x16fffli: #5f) X PCI Express x16 i,
PCIE2 (PCIE x1fHflf: Hf) FARZHEPCIE x1 BF. FlaFk
M. SATA2 R,

RESRE:

B FETEYRF A, TN DG i SR R . TR e
2L R 0O B O 52 B T R 1R

B BRI HLRRINE, L R

B . EE-AT R kYRR, LA .

B4 FEHEEER, RHERLERENIE.

1l {4 v 32
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2.5 BE&RikE
IR R R R T . Bk
EBCE AR B XA B R 9

B WEREH ERAIER A, X1

BRERFLE CTFRET . WREIERT —A 8 & ﬁﬁi ﬁ%‘ %
VAL . 4 KRR OB LR 1 FIEH 2

Z BT EL R “HEET R it

B &% & i B

PS2_USB_PWR1 FfEpin2 Mlpin3, BLATLLIE

(L5 2 7155 2 30 m: @m B +5VSB (L), fliPS/2 &
+5VSB USB23 REMLE R 5.

TR EFE+5vss, RFLARERE +2 AMP  BUE SRR,

USB_PWR2 1.2 23 FE#Epin2 Flpin3, FEALLK
L 2 T 1 ) Do (BB #®-s5v buaL, {#USBOI Ak
i +5V $SVDUAL  Z x|

ERE: EFE+5V_DUAL, HUFMLAESRME +2 AMP B SRORFILRG. S At
fE+5V_DUAL I, USB iR mMiiEL T s3 (HHEEINF) RETH RS,

USB_PWR3 23 HM¥pin2 Flpin3, FEETLLE

(L5 2 U5 26 7D m: O & +5vsB(##Hl), fHusse_7/

+5VSB 8 9/10 11 BEMAR R %L,
VR HIE+5VSE, EEYIM\;)ﬁm%L\W AP BRSO

B cMosS 1_2 2_3
(CLRCMOS1, 3 §1HHIBkL) Em
(WL 2 T 23 50 WA B {ifkR cuos

R CLRCMOS1 RWFEEER cMos HPYFRL, 7EcMos B BTRMEIERGIR
BRI, fllRSEEE, B, WELRZEESH. N THERHF
HERAGSHINEOANRE . HX AR IR, A% B Z%iE
KG$E CLRCMOS1 Ffypin2 flpin3 AR, WREFEZHER B10S K
FERERR CMOSs , ML TELBIIRSG, REBEEHT CMOS HIREIE

ZHI KM R G,
& WIRAEREER T CMOS . HLFETF R RE T RE 2L TN E] . 15IR Y7 BIOS 3%
Ti" Clear Status” (GERRIRZR) 1Bk 2 BIALAHD H TR ZSHILE .
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2.6 WREELMED

& Mo KA LA Rk ER. VI H Bk B A X S L2 1 o
ek LM BB A B LM B 1 o 2 S BRI K A MESUAR !

Serial ATAIL £ XHEAB/NHSerial ATAILI
(SATATT_1 L% 2 G158 15 5D -I ] -I ] -l a (SATAIIL) B[O ¥ # Serial
(SNTATL2 A2 U 14D sELNE  sarn muBsiE S
(SATATI_3 JLEE 2 U5 12 950) WE, HEISATALL FEME R
(SATAIT_4 JLS 2 T3 16 D) o=l = LA#ERHEEZE 3. 06b/s BIEL
(SATATI_5 JLEE 2 U5 17 50) E E E P 15 2

(SATAIL 6 L& 2 B8 19 ) 0 0 n

Serial ATA (SATA) SATA BB IER —imty ]
BEi 53 FEHE SATA/SATATT i L B &
GiERD) FWRERISATATT B2,

USB 2.0 Rk BR 7 ALHY L/ O TR A N AN Bk

(9%} USB10_11) INUSB 2.0 O 24N, XK

(L35 2 T3 25 1) EHRE=HUSB 2.0 £,
XK USB 2.0 e AT DS
P4~ USB 2.0 $#:[,

(9 %t USB8_9)

(W5 2 T15 24 1)

(9%t USB6_7)

(W5 2 T3 22 7))

TPM £k RELAZFEETEEHRA

(17 §F TPMS1) (TPM) &%, TR GFERE

. BTIER. BB SHE.
TPM RGUIE T 0 55 W 48 ) %2 £
%, BRIPEFES D, BT
ELE S

(L5 2 BU3 27 350

LaD2
AD1

ek —[Olo}— ono
FRAME EE SMB_CLE_MAIN
ol (O[O} sme_paTA_MaIN

Lap3—0[Of

+3V su LA
Lano—1O[O}— Gno
.E S_PWRDWHE
+ (OO serirae
w20 eno

PCICLK

PCIRSTH
VSR~

GHD
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FTENHL o O 82 XA — AR E AL O
(25%F LPTD) B0, 77 EEEBRITENPLE
(5 2 T 20 T) o

ST 4 e B B B Sk XAk SR — AN R T
G 1R Yk AR B AN I
(LEE 2 U5 28 50) B,

PLFE T 5 & 5 T BE 42 £t

A MRS R LA T IS AT 2

(2% c11) . fe., AT IMIALFE B 2 A iR Bh
Ous2 70 2090 B3 T BLAE B A L RO
[SRUIRIRE 5 g
B B A seices T L 8 8 A
(9%t HD_AUDIO1) | lom RET
(JLE 2 U5 36 1) ST TS
| (=1 (=] (=] [S] )
‘ | Tourz 1
J_SENSE
ouT2 R
MIC2_ R~
MICZ_L

1. E{fES i (High Definition Audio, HDA) SZHFEVRESFME: LRI LhAE
A (Jack Sensing) (AR YUAITIRHYIEL LAEH HOA A BEEACEEF. iRk
Tt IR ILR T LB A A 245 R .
o, WIREMFTACT o7 FHBIATHE . iU M0 WA 20 B b s

HE
A, FEMic INMIC) #EEEFIMIC2_L ,
B. $fAudio R (RIN)#ER:F| OUT2_R,¥% Audio_L (LIN) JEREF|
OUT2_L ,
C. ¥% Ground (GND) iE$E5] Ground (GND) ,
D. MIC_RET HlOUT_RET X T HD EHMAIMR, AL ENERES
AC" 9T FHITHIHR.
o5 H R B Sk XA L PR B R G AT
(9 %t PANEL1) W Ij] ﬁE °
(ULEE 2 B3 21 30)
HL 6 W W 2 Sk 5565 TH 1 AL AR W\ B EX A B
(4%} SPEAKER1) DuER %,
(L% 2 T 18 ) Lo
184
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HLAE ., HEUR X R B 2k
(4%t CHA_FAN1)
(W5 2 715 10 J)

(3%t PWR_FAN1)
(W58 2 U5 5 50

1 1 K T B R B X

GND
E%HﬁWWm Bk, FEik IG5 B LAY R
FAN_SPEED_CONTROL *ﬁ }’ﬁ °

PWR_FAN_SPEED

12V
GND

CPU Rk
(4 %1 CPU_FAN1)
(U5 2 HU58 4 D)

A

BRI =M 4-Pin CPU X (Quiet Fan,
fERY 3-Pin CPU XUEHPASA T ATEM 4R EIEHZEIT. MRS EK 3-Pin

FAN_SPEED_CONTROL
CPU_FAN_SPEED

W CPU KB E AR B A
ke, JFLBES B
iR

1234

R AR B T

CPU KB IER B EHRA CPU RUB B TE R EERE Pin 1-3,

Pin 1-3 & <«
3-Pin K124

ATX HLEEL
(24%F ATXPWRI)
(LR 2 B4 9 1)

A

TR ATX ALY R g 1 B2 B X
MK

BRI EHTRIE 24-pin ATX HLUEEELT, (HE A AT LA 12 ]
{E4514) 20-pin ATX HJR, 7 {#fH 20-pin ATX HLIE, 1§ IEE
Pin 1 flPin 134f [ HLy5EEL,

20-Pin ATX HLJFZZ3E{HH 1

ATX 12V Fk 5 B/ AT 12V HFEER
(4%t ATX12V1) el mEExA Lk,
(JL58 2 55 3 1)
B 1T B 11 1 wer A COMT M LI 5 A 7
(9 ¥ coun) I O ML
(L5 2 FU5 31 70) H_H_|_ olofo
) . L [Ipr'zm
RRTS#1
GND
me
oDOCD#1
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HDMI_SPDIF $23k HDMI_SPDIF $23k, $#{t SPDIF
(2%t HDMI_SPDIF1) I: i E DML B, L
(W5 2 BT 20 ) srerent G ERE ZH HDM T T

AL/ 550/ WA B e
W, EKHDMT BR
HDMI_SPDIF ¥ [ZEBFX A
Bk

2.7 WEEFRIRER

BRI 2B ARG . B R A RO RIR R, AR . RGEIT A
EIRBIHE IO BEEN LI | I 78 S AL ISR B B 7 U BRI e AT ] VIt A
R BT I AU IR FRIF o A 2 SR B B T UE TR T

2.8 HERG L& Windows® 7 / 7 64 it / Vista™ /
Vista™ 64 {iijc / XP / XP 64 {iijT

SRR FT A SATA/SATATT i g %23 Windows® 7 / 7 64 {ijc / Vista™ /

Vista™ 64 iyt / XP / XP 64 (JLi{ERSGE, HIREEZENRIERSIZ

WT & BERAE.

2.8.1 FERZ % Windows® XP / XP 64 hijT
QR FTEALE SATA/SATALL L F 223 Windows® XP, Windows® XP 64 fif
TRIERSG, WHHMT L BERE.

& Windows® XP/XP 64 [TCHERFAH AHCT Bz,

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function (IDE mode)
(FERAART NCQ TIRE SATA / SATAII @& (IDE X))

H1: #EBEBIOS,

A. ## A BI10S SETUP UTILITY (BIOS{%XBEFEF)— Advanced Screen (%
PUH) — Storage Configuration ({FAEACE) .
B. $4” SATA Operation Mode” (SATA #{Ef) & N [IDE],

BPR2: ERGLLFEWindows® XP /XP 64 ITHIERSG.
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2.8.2 TERG LR Windows® 7 / 7 64 / Vista™ /

Vista™ 64 iiJT
WRASEFTHAE SATA/SATATT Bl 2% Windows® 7 / 7 64 fijr / Vista™ /
Vista™ 64T, H#& TS ERIE.

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ function (IDE mode)
(FERAARHNCQIHEEM SATA / SATAII & (IDE =) )

S¥1: #EBIOS,

A. ¥EABIOS SETUP UTILITY (BIOSiBEFA)—> Advanced Screen (E5%%
SH)—> Storage Configuration ({FffACE) .
B. 4”7 SATA Operation Mode” (SATA #{EfE) K& M [IDE] .

wiR2: ERG FZFEWindows® 7 / 7 64fijr / Vista™ /
Vista™ 64 iiLBIERSG.

Using SATA / SATAII HDDs with NCQ function (AHCI mode)
(EFA# NCQ THAEMI SATA / SATAII & (AHCI BR))

H1: #EBEBIOS,

A. ## A BI0S SETUP UTILITY (BIOS {¥BEFEF)— Advanced Screen (&%
PUH) — Storage Configuration ({FfEACE) .
B. F” SATA Operation Mode” (SATA H{ERZ) & E A [AHCI],

HE2: ERZELZEFEVWindows® 7 / 7 64{ijr / Vista™ /
Vista™ 64 fiinE{ERES.
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3. BIOS (54

FW L/ Flash Memory F# T BIOS IRERF. & FESHINEITIFHLE K& (POST)
W2 T<Fe>#gE A BIOS IKERF: HAh, IRl LLEFFHLE#: (POST) #EAT H LA
8o MRIRFRZAETFHLER (POST) ZJGH#EA BIOS ERF, HE T <Ctri>+<Alt>+
<Delete>BEEEHTEANHLIN, SEE T RGN LWESZH. HX BI0S ERITE
EE, BEAEYSEDCE R FM (PDF XX .

4. ZHLHEHE

RERZEF R M EERIERSE: Microsoft®Windows® 7/7 64 {iijr /Vista™/
Vista™ 64 fiijt /XP/XP 64 fijT, ERFEVZFEEEESMAETREER
RBER) L EIR BN M SRR T o G KRN R R AR E, R E B
MZT” REEEH, RES2EIErREXR, MREXBARE DR,

THAHCFERNIBIN XK TH “ASSETUP.EXE” , HXE®, BVl d 3
X8,

ASRock H55M-GE Motherboard



HLF {5 B 7 T R i 6l AR on
WP ER AR THRFER GRS EEDE) K sI/T 11364-2006 THLF(F
BT R RER Y, B R R MR EITIOR, FEUAERE SR
SENEEEEYREOT R AT A SMIE SR T B FEE BI5 Fe 8O A &L
PRI R E M E AN . M R, T T AR i 2 B L R LR — 2 R
o Bl =M 28T N i 2 AR AR . b e AT ST A 2 B AR A HARR O 1 0

10

.

_

AEAHEVRB TR AR E & B
EET WRILP S S SR STRO AT A R, 8 SIRLUT % R

B,
PSR HEYREULE
B (Pb)| 5 (Cd)| R (Hg) | /SRS (Cr (VI)) | % SIS (PBB) | % V5L — Jfik (PBDE)
EITRE B b2
| < | © ] © o 0 o
SN B
ks | X o o o o o

O: FRZAHH HEVTUELE TS B S B9 S1/T 113632006 FRfERLE
HIRR RZOR DL,
X: FoR %A BH TR VLB RS BRI & Sl sJ/T 11363-2006 fifi
MERIBRRZR, SRZE T GIKETE < 2002/95/EC L,

L STROR ZER R TR, R REE— BUER AR T .
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1. ZHREHN

MR T EEHSON-CE 2R, A EMRBEFRERE, SETH, B2
M, RRABA AR LRBEREKE AL T ERRN B FTHRLK
#HE - BTREFABARRYERA TR TRELF @O EH -

B EMARRAEF BIOS kA Rl 247, RFMXBHAEEZLBE
F AT A o F Y EEEEYE LA EIRA o ARET A E E b
KRB RGBT F A CPU R4E7 % ©

#%4Euk * http://www. asrock. com

Yo RAGH B ML EBARA B 69 M LR, FHABARM AR T RE
2 AR A ARG

www. asrock. com/support/index. asp

1.1 a&nHa
BEHFS55H-CF x4k
(Micro ATX #4&: 9.6 3tet X 8.7 3vt, 24.4 24 X 22.1 %)
BREHEEN-CE s dh
BEHS55M-CE % 3% g
Wk Serial ATACSATA) #tdf 4 (£8E)
=% 1/0 #ix

ASRock H55M-GE Motherboard



1.2 ER/ERRE

Rk -

Micro ATX #L#:

9.6 et X 8.7 3et, 24.4 0% X 22.1 2%
AEREEEBRF (1005 BAREGRESEEREETR)
(H55M-GE R2.0)

RESH -

%3 LGA1156 Intel® Core™ i7 / i5 / i3 #vPentium®
G6950 R 22 %

%3 Intel® Turbo Boost #4f (¥R %%1)

%3 Hyper-Threading 4 (3R %¥%£2)
XEIFRFTRAKN (ERLEEZ)

% 4% EM64T CPU

A -

Intel® H55

FE RN L -

%4 4@ DDR3 et (REL4)

4 18 DDR3 DIMM #& 4%

%4 DDR3 2600+(0C)/2133(0C)/1866(0C)/1600/1333/
1066 non-ECC ~ un-buffered 2 /&g

R X#%8GCB A4 E (R¥LED)

%% Intel® Extreme Memory Profile(XMP)
(R%£6)

HALEH -

1 x PCI Express 2.0 x163&#(5GT/s x16 #X)
1 x PCI Express x1 #H#(2.5GT/s)
2 x PCI &4%

MRET X *

T2 M %3#F Intel® Graphics #ffey RIEH

Intel® HD Graphics

Pixel Shader 4.0 #&#7 > DirectX 10 &+

AL FREMITHIMB (RELET)

X ¥ =18 VGA #4238 :D-Sub ~ DVI-D F» HDMI
(FR¥L£8)

X 4% HDMI 1. 3a, & & MA47 £ 1920x1200

X3 DVI, ;& mghr i 1920x1200 @ 60Hz

% #% D-Sub, & % #2471 B £ 2048x1536 @ T5Hz

% 4% HDMI 1. 3a, T %4% Auto Lip Sync - Deep Color
(12bpc) ~ xvYCC #t HBR(EH M &%) (FAHAE
HDMT 942 3) (¥R ¥4 9)

DVI #o HDMI 4 o % 3% HDCP s/ %e

DVI #o HDMI #: & T4 1080p & & k4 (BD) / HD-DVD

5.1 B & HmMiF 2 (VIA® VT1T705 &84 mdasss)

ASRock H55M-GE Motherboard
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XeBHE

W R

PCIE x1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s
Realtek RTL8111E

* ¥ aiE (Wake-On-LAN)

X 4% 4938 43 18 B o A

Rear Panel
1/0
(BEFREAN/
wihEo)

[/70 # @&

148 PS/2 2o
1 18 VGA/D-Sub #: v
118 VGA/DVI-D # v
1 48 HDMI 4 o
6METAEBEMEAYUSE 2.04#0
1 B RJ-45 & %494 o 2 LED 35 7 % (ACT/LINK LED v
SPEED LED)
DA E AL TR/ AT RSN/ A LR

6 x SATAIT 3.0Gb/s #:38, %4& NCQ, AHCI Fo23E 3K 2 A
(FR&£10)

1 x #ihspfiaiag
1 x Fp&Mist

1 x F7i%

1 x HDMI_SPDIF #:38

1 x TPM #38

1 x MBPAKRELiEEE

CPU/ # 4 / ERE B A

24 & ATX R4

4 4+ 12V EiR#EA

Il & 3

3 x USB 2.0#8(T x4 6M@55ayUSB 2.0 8 2)
(FRE&£11)

BIOS

16Mb AMI BIOS

$ A AMI BIOS

% ¥ BpiEBr A (Plug and Play, PnP)

ACPI 1.1 ER#EHE

X 4% R EE T HE

%1% jumperfree % BkiAL X,

CPU VID ~ CPU GFX -~ VCCM ~ VIT ~ PCH PLLER %3

AE3A #

X 31

i, TAKM, ekl XARKA), ASRock #&
2 £ (CyberLink DVD £4 1 Creative Sound
Blaster X-Fi MB)(OEM #2:X A hr &)

#%0C Tuner (G RL¥%£12)
Intelligent Energy Saver (¥R %%413)
Bp B3 B % o AE

#4% [nstant Flash ( RL%¥%14)

ASRock H55M-GE Motherboard



#£%0C DNA (REL15)

Hybrid Booster (% #84A4k47):

- %#CPU S&sEFHAE (LEL16)

- ASRock U-COP (R ¥#4£17)

- Boot Failure Guard (B.F.G., Bx®) %k BCIRAE #47)
ahHHREAC.C.O.)(REL18)

#%% LED 457 &

Turbo 50 / Turbo 100 GPUA#E (& Z4Em % 4%
Intel® Graphics #&#Fe4 R E)

R

CPU & A 15 8]

E AR B E R

CPU/ ¥4 / TRE Rk

CPU # % B3

CPU/ # 4 BB % iz 4

# 7% B B4R B

TREME : +12V, +5V, +3.3V, HoITRE

#EA &

Microsoft® Windows® 7/7 644zt /Vista™/
Vista™ 64 4t /XP/XP 64 417t

o
2
B

FCC, CE, WHQL
X #% ErP/EuP(E &R HER x3& ErP/EuP o EREE
BI(RLELE19)

¥ FAMEFME T MFmeyESME: http://www. asrock. com

&

T RAZIARA R T i % 0 R, WA IR A4 BIOS % K - A KRS
RPFWRERE =T RATR - BATHREVECHARETH, £2¢
FHRARE AR - SRR RBEAHEE TARE, RIMHLRA
THE B A AR AR AR o

ASRock H55M-GE Motherboard
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X4 WA

-2

1 ~ Intel® Core™ i3 #=Pentium® G6950 & 32 % R % 4% Intel® Turbo Boost
AT °

2 ~ Bi» “Hyper-Threading Technology” #93% % » 3% %% CD skat vy

“User Manual”({£ M F#t, 3#txhr)% 38 A °

BAREMAR X IE R FABRSNT - FHHMME 22 AW

” Untied Overclocking Technology” (3kR) 5 A24A4k4T) T A5 ©

BRERAR X BZEBA MM - £GERA BB RLEREHTZAT

AREERE  HAERGCEMETH 199 AeyeEMeEEd -

BN A %R 0 £ Windows® T/Vista™/XP T A %ER ST

P22 g A2 2 2 T AE N 4GB o #n Windows® 44k % 40382 64 42 7T CPU

RR, FEFAZHRGRA -

#04€ % 4% DDR3 1333 &4 CPU, T #BA84A R X 4% XMP DDR3 1600 -

T RAREFREBA ISR ABHERLEE TR - HEM Intel®

W3 T R RATE

18 R = F 4R P B2 RAE(E A o D-Sub ~ DVI-D £ HDMI 4R H% R AE R

BiAE A o sbsbh, 42 A DVI 4 HDMI s 458, <745 DVI-D 4 o A % g HDMT 4

o — ke T HE o

9 ~ RA Windows® T 6447t /7 4% xvYCC £ Deep Color - R A 4%
4= EDID + % 3% 12bpc &%, Deep Color #: X 4+ € # Pk - R4 Windows®
T 6447w /T/Vista™ 64 47t /Vista™ % 3% HBR °

10 ~ #e5i% SATATI #rsfse 4% SATAIL 48 0 2 37 - 3583k CD kst by “User
Manual” (42 F#F, #xhR)% 25 B#y “SATAII Hard Disk Setup
Guide” (SATAII #e#f 245 ) MG SATALL #st 2 SATATT #i s -
18T A H B¢ SATA afaf s 42 2] SATAIT 40 -

11 ~ USB2.0 &R 4 Windows® 7 64 4t /7/Vista™ 64 4t /Vista™/
XP 64 47t /XP SPl % SP2 42 4 F =T £ % T4k

12 ~BR-ZEAIRERAR @O EERATRL, RERBRMELNEE
B A%, Fer G4 Windows® SRBL T H AR # AT ABJA A AT IR A 40 A
GMERE o FHABI KM@ TREF0C Tuner 894ER H ik o
#%4m¥E: http://www. asrock. com/feature/0CTuner/index. htm

13 ~ Intelligent Energy Saver #k/ stit ) $kag i & 413531, A E M
M RARAE G B AE LR o RO R, BT R RIRPEEAEATRT, R 4
HKREEE, ERBERKFE - FHLMBM945 T Intelligent
Energy Saver &9 A ¥ ik °
#%4g¥E: http://www. asrock. com/feature/IES/index. html

14 ~ #% Instant Flash £—f8m&% Flash ROM 49 BIOS £ # T AKX -
BEF R BIOS BT ATHREE T EANEME AL % MS-DOS %
Windows®) Bp T 47 BIOS &4 £ 47 o £ 4 MM 8 842 ¥4 T <F6>4E R
42 BIOS 3% B 3% 8 P F<F2>42Bp T A3 % Instant Flash T E#2K -
B —2X%, RERMBIOS XHIR7F M &8 - sl R P,
BREERRMAE TR BIOS 69 Z 3, MR/ FEREGRAS OGS L T
A BHAEN  FEE G R L AEA FAT32/64 Xk 4%

w
.

-
.

w1
.

o
.

o
.
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17

18

19

CBBMLFARG -0C DNAC@hEEE T EMMAA - 0C DNA 2 &
EBMEABHAM T ALK, TAHR PR — BB RE L HEA
SEGBEF R BEFRAG T AT G AREL LT HRBA
Rhk, RRMIETRBAXENTHEBRE - AT 0C DNA, BT ALK
BEAERA—MEREXHERPAS»FFHEET: BERXREHRELR K
) EMAR Ly FARER -
CEEREMAARREBBIAEREIE, EREBER P RBAER o RENRE
CPUMIEMHAEMIFZERETHREGEALRIEL > EE2FHRE CPU
Fo EHAR ©
~EAE CPUBAMAR > 24888k - AEEMEH A %ZAT
B EMR L CPU R AT EFERTILE ERGE > R BB
B ATRSMMM  EREPC 2483 £CPU A BSZHME—R
A HH R EACC.C.O. ) RBEAEFBHER, RIETHEARERE
CPU #c# R 48R, » % & LGATT5 $2 LGA1156 - 3£ &: EJEprAah 775
CPU &R #F X 3% sb o) #E ©
~ EuP, 24 Energy Using Product(f#E &), REKAARETEATE A
GATEAORE - RIELEuP AT, —EREALEMBREXTHRA
BHFAELEALL 00W XTF - A% 4 EuP 2%, 6F B R oA 4%
EuP & £ #tr Ao 4% EuP 9 BRI 5 - R4E Intel® sy 3K, X% EuP
BRI S LBHFAA100mA BRI, HVsb BRAFEZH50% ©
AWM X EuP 9 ERMIE BBEF @, RMERCEHTRER
By o

¥Ry
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X 4R

2. ERIREE

2B #H

REEMIESE EERTRABH

] RBEARFOHBG  BEFERET > BITXE
AWHEAEHHER > FRAEGHREERR -

2 - ATHEEMRESAHZINBIRET -2 E
BWARBEERKB B E IR MY > LR EEEME
HARAERA —BHFEFRTXEELE -

3 FMELETHEERERRTE I HRBREA -

4 ~ AR EHER HTEITRE -

S ERB AT RN ST E AR E R B A B
FALBEHLERSG | SHRURTRESHEEEIHR
*’i o

2.1 CPU%% L mme—
£32% Intel 1156 4 CPU - CineR
BT @S AR A -

[€:3. 22

1156 4H4G 4% B

& FA55 1156 4 CPU sk AJEI AT » & CPU R @A B R K KA
W ERTAH B - wRERULNEH > 12 %474 CPU
BAIEN o TR > CPUMSERERH -

FER 1. B HE A
SRR -1, 4% B 3 & SME A7 48 A AT AL B B
SR 4o B oo

ASRock H55M-GE Motherboard



T 1-2. mARABRBERERTEITHIK
#1350 EAMME -

T 1-3. R AREBEEZTE2ITHE
R&H100 EAMME -

FE 2. AR B RAMLEES
(e EREE) -

A L. ARACARE B R 30 o S ATHRAR - B 2 % A MR B 4G B A 4R
ES
2. ZXAZMBERROELRRSY, LARFRMAREE -

S 3. 4EA 1156 4 CPU:
S 3-1. £%CPUAZHASE -

48 3-2. %4 IHS (Integrated Heat
Sink > #t#R)—@HAL -
HKENFE 1 &Hf BB T QAR
Mo e

F ARk o

%1 4t
s o FEym
1156 4t CPU 1156 st
& BT EAE AR CPT 6O REAT QR 2RI 6L ER
wHE -

TE 3-3. AR EANHERCPU I
SHK BB HEE L

B 3-4. ECPU AF L&Y @EHN
HMANIEIEN -

ASRock H55M-GE Motherboard
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XhBE

SRR 4. MBI AEAE
SRR 4-1. e TFARELBES THS £
SRR 4-2. Bk BARSBAES FH
o EAREAR I B o
FERE A-3. BABRER I B S BRFEAR
SRAENRBEE S HEAR
AR o

2.2CPU REfiERTE
BTEHZE > HhirmMB CPU RAfHAA A b -

(AT

TERATH  HERALLL6 4CPU HBARAGRE -
SH 1. M A®BLE BHAFTHRIIES Fo
E o

TEE2. REHAABGHE AR ERE
HEMAKRCPU BB —1f -
(CPU_FANI » 28 %2 A% 458) -

3. il AEAEBRROGFILRAHE -

FHRA. RS T A B KR AR
P EEREEHE - HAbpehdh B ERR
ERBEA

& Jo R A4 B do BA2 % A RS O) @) AR o AR BB RO R AR E)
B EE| EMARE -

L. BFRBESKBBEBEINEHRKRESCPU AR
Bo .

6. AT FXEZL2REBEHEL > U
BARBER G &) E R E AL

# .
FEE AEZRRXIEZASHAAEAC. C. OO ORMEFFEMEY
B, RAETHEARMEARE 4 CPU #t# h 82, 2 52 LGATTS &
LGA1156 - & & ey FFLAAH LGALL56 CPU Pwe
BEBER - 2
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2.3 nRABEER

s EMARIE w4 240- 41 DDR3(Double Data Rate 3 - #{x#t#f{iéhk %)
DIMM efepidEst > LB X EBARBH LI - AT EEdE > GLA
ERFACHIGEHRTE -—HEHKY (BRAGKRF -RE - ZEUARERA
A1) DDR3 e ies - %A R BEAMBERLKE 4% DDR3 DIMM e s

(DDR3_A1 # DDR3_B1 ; & &i&4% ; £/ p.2 No.8)

S TaMEREREMEE L -

BB BERE

) I AR A A T R T
MEWERT - AT EBREREE, BLTREEmwEDDRS 2lE® A
EHARE BHREAT  AFR2AwmaiEH LR DDR3 s - &

DDR3_A2 DDR3_A1 DDR3_B2 DDR3_BI1
(Eeim#) ((asdmh) ((Eaimh) ((asiah)
() - R b - R b
()% | Eb@# R b RE@E |RE@k
* B TEMEEE(2), ¥}AE4EIEHE ELZERDDRS 2w -

4.

W REITERERRDER - AT RENBEERTEE » &M
EHRMBEMEKEBEAREHEN L - BRTX  BEMNRKIE

& 49 DDR3_A1 #2 DDR3_BI1 -

%o RAEAE ALK

E#AR 69 DDR3 218 A 4E 41 £ % K BAke 8 A8 A4

ZfRGeEAR o B RRR ) R g Bl -

3% 77 4% DDR 2 DDR2 32 1% 42 4& A\ DDR3 4% ° & Al E#AxFo DIMM A

TAEAR IR ©

FHEAM B KI G ERIEBIEN -

ASRock H55M-GE Motherboard

b



X4 X

200

ZERY®
& HEE SRR o RASIRLIC M R A S F X AT T B R B E B -
COREEIEA SRR B G MR -

1
2 HEEeEREEHYD SR BB EL A S HE > FUo 50 H 3R
e REBAPAEEE L E -

B e e R AR EFE L T @ RE o o RUASFRM T @ BAT LIRS
ANIFE, AN G F R E AR LI A K AP -

3 HRMBPFRUBABHELERRFFLRM T 2T HLARZER T
AL -

ASRock H55M-GE Motherboard



2.4 #%#AIEH(PCIMPCI Express &)

fEsb EMAR LA 2 5 PCI M40 2 4 PCI Express &4 -

PCI 54 : oGt T A R%4E32 ey A PCI F -

PCIE 4#&# : PCIE1 (PCIE x16#&4%; #&) %4 PCI Express x16 #7F -
PCIE2 (PCIE x1 4&#; @ &)mR%¥ PCIE x1 8a7F, HloF
k4@, SATA2 % -

ERYH:

TRl ~ AREBAFTZA > FHERCEHMETRAKBEETRE - £LEXE
Z AT, FMBEBAFTHORALTRLFHORMEE -

T2~ BEHEAER ARERZAAM -

FHS ~ BE-AHRABZERLT LERBEIRE4B L -

TH4 - HRBEBESA AAEBEGHMEORLR -

ASRock H55M-GE Motherboard
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X b FEE

2.5 Bk&B®E
WE AT AR EBRGR T K o F Bk
QWA EASWER, TEKLRE

UG o o R LA K R IR, {|

EEBLEHRA AR cWERBETT —

183 41 BeAR, & Bk AR A A | iﬁi iii ﬁﬁh

Fodtmy 2 Z MIEFRLE AT - 3% B 2%

2w % %

PSZ_USB_PWRI = - JBEDING Foping o WL AR

(RE2HE20) on: om E+5VSB(4#) » £ PS/2 %
v +5VSB USB23 feaég 4 4 -

EE EEALVSE  BRLAARE A2 ANP REHMHFKTA -

USB_PWR2 1.2 2.3 44 pin2 Fpind > BT %
(RH2AF 13 oo oK % +5V_DUAL - 4 USBOI st
+5V +5V _DUAL - N

BB A% -

AEE EFAOV_DUAL - BRLARRME A2 ANP REZWHHAMRER - F10E
#+5V_DUAL &% > USB & THREERMN SI(HH)RETH A4 -

USB_PWR3 12 @m” ¥ pin2 Fpind > HT %
(A% 2A%265) _iv@ prrr— B +5VSB(#F4%) » 45 USB6_T7/

8_9/10_11 #e-hB2 4 % -
A& D EEFAOVSE  BRLARRME L2 ANP REZFRER -

F% CMOS 1_2 2_3
(CLRCMOSI, 3 4+anskig) et ' Em
(R%2A%239) BT M CMOS
&  CLRCMOST A HEEBRCMOS Ze9EH - £CMOS EW BRI L2 4%

HM Bl rhZEH > B HHRAZA4RESH - ATHRLEE
BEAKSHMBRERE, FHHETHERETRE AL AkiEE
# CLRCMOS1 E#ypin2 Avpind ZA4E - wREFZH TR BIOS AlH
AR CMOS » BRBABH A% » REAEGHRT CNOS FrhkiExar
ME & & -

& o RAEFFR T CMOS, AR B AE T AE €4 A A1 2] - FHAL BIOS #
18" Clear Status” CHRRAKAR) F IR AT AR By 25 A 0K A8 o &2 bk -
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2.6 #3R

v

# 3

=
H

~

SLAREE SRR R A SRR TR 0 H R R A SRR MBI WAk A o
BRER R R EAE ) A B & R EARIR 09 R A BEAR R

3R A

Serial ATAII 4&nwv

(SATAII_1: R#%2HA% 1558)
(SATAII_2: R#%2 A% 1458)
(SATAII_3: R#%2HA% 1258)
(SATAII_4: R%2 A% 1658)

(SATAIT 5: RH2AHF 1738)
(SATAIT_6: RH2 A% 193)

L —]
SATAII_3

SATAII_2

I
[

L
(

—1]
SATAII_6

SATAII_S

SATAII_1

SATAII_4

A N Serial ATAII
(SATATID) # 2 %4% SATA %
SATATT AR REAE 2 79 3R 4k A7 3%
# e BATSATAII R@#EH L
THRMEFHES. 0Gb/s ey Ik
1% oy ik & o

Serial ATA (SATA)
R s
(€39

SATA ey EE -39 T
@ SATA/SATATT s &4
EMAR L SATAIL 0 -

USB 2.0 #HrAies
(94 USBI0_11)
(RE2 A 255

(9 4+ USB8_9)
(RE2EHF 245

USB_PWR
(9 4t USB6_T) USE_PWR

(RE2EF 225

BRTan /0 @ikey <@
USB 2.0 # o2k ik
EMARA=@USB 2.0 #
4 - B4 USB 2.0 4T
%#Wm@USB 2.0 #wv -

TPM #:38 ZE
(17§ TPUSD) o £ .
58, o882
(R%2 A% 2TH) %g;gggigg
|
[S1[E] (5] 61 (6] 6 B E S
I HH.H
2 w=o o =g

ABRAIBETREELLTEH
“(TPM) 24> TREMRE
T BMEBEE - FHAK
# o TPM A4 BTHEELY
ZAM ¥ Gy 0 B
BRI e TEMN -

TP x
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XhWE

Ep & Ak 3% 4
(25 4t LPT1)
(RE2E%295)

BEAR-ERBEHRERKGE
O o ARG R R KR
1 o

4 Sh SR L B 3k R
(54t IRD
(%2 A% 28 9)

ER R 3 Sl R AR
M, THRERGR LS
Ih g e

MRk B Bk B %
(24 CID)
(RE2E% 303

fiE 4 55 b E AR X % Mk AR PR AL A8 R
|§@ he, THRRAKBREZTHRS
GNE B o ST AE F M AR B AR R

BA BX AR R 3% 3

AT B &k k5
(9 4+ HD_AUDIOD)
(%2 % 36 5)

G”ERESE?CEE, OB AR R R o

OUT_RE1

olo
| (=[]

IDUTZ L

or
o] (@] (]
g

ourz | I'!
MIC2_ R~
MIC2 L

(Jack Sensing), 12 % # 4 @AR 698 42078 X35 HDA A s EH R A o Fix

:’? 1. &#uid2(High Definition Audio, HDA) %4%% fit & 24k 0 AR 2h s

R p e F Aotk dn F 1 LR A AAL KB A4 -
2. WwREHERAAC 9T FXM &R, FHE BT @ ey 5B €2 KB AT @R E 28

4t

A A Mic_IN(MIC)i& 45| MIC2_L -

B. #% Audio_R(RIN)i&#%| OUT2_R, # Audio_L(LIN) 33|
OUT2_L -

C. #% Ground(GND)i# 4% 2] Ground(GND) -

D. MIC_RET #» OUT_RET 4 A% HD &k @R 16 R o4 4% & ik 4 3]
ACT 97 Fx @R °

ASRock H55M-GE Motherboard



THREERRE - BRHMA
FHFEMERR -

B4 @ AR R
(95 PANELL)
(RE2AS 219

A% A6 ) o\ 38R oo BT K ES X FIERCE:
(4 4t SPEAKER1) Dmsm,:nsn g o
(%2 A% 183) DUMMY
+ By
WA, TRE DA o BV EX T S FIERCE:
(4 4+ CHA_FAND) @ﬂw N 9N SR RN
CHA_FAN_SPEED
(R&E2A%1055) - FAN_SPEED_CONTROL 4B 3 o
PWR_FAN_SPEED
(34 PWR_FANI) oy
(REH2AF55H) GND
559
CPU & m #: 38 FAN_SPEED_CONTROL A5 CPU B 442 4 2] 35 1R
(44 CPU_FAND) CPpAN_SPEED £ I A S W RO
(RE2EHAH) 8 H o
1234
A AR ER X4F 4-Pin CPUJRS (Quiet Fan, #3585 ), 1224 F Ak
fE#y 3-Pin CPU BB4m AR MAfe st 4R b E 84T o RIEITHAM 3-Pin

CPU A5 & #: 2] sb £ 4k 49 CPU BB 3 0, 3545 w842 Pin 1-3
Pin 1-3 i < [ae

3-Pin BB a5 K

ATX & iR¥sR FHATX ERME BEEPE

(24 4+ ATXPWRI) 18 3 88 -

(RF2ASL IR

& AR ERARILEE 24-pin ATX BREB D, LMK TRE 12 8 ]
R4y 20-pin ATX iR - & T4 R 20-pin ATX R, 5@

#Pin 140 Pin 1346 LEREA -

20-Pin ATX ERZERHA |
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XhWE

ATX 12V ER#E O
(44t ATXI2VD)
(RE2A%3A)

HAEE LEHERAATX 12V
HEIE TR E B 45 318
W RHRT R/ AR
BN wRFEHM REF
B E W -

7] %
(9 4 COMD)
(R#2 A% 319

mxD1
DOCD#1

ZEA 7% COM1 %% —1@ 54
Pl K E -

HDMI_SPDIF %38
(2 4 HDMI_SPDIF1)
(R%2 A% 20 )

| EIE
GND
SPOIFOUT

HDMI_SPDIF #:3& - # 4% SPDIF
FTamb 2 HDMI #ar+ > X
#EHEHEEZFHDNI ah 3
MER/ BBR/ REBKRE
%Moo HAUDMI B
HDMI_SPDIF 3 v i 3% 3] 548
#5R -

ASRock H55M-GE Motherboard



2.7 EHRAREHSH

2R R EIEHAL, TAFCHRIBERERANLERE - Rk, 24
P AR ARG ER, TAIBRAGORGEXA T OERRIE
o AR bbH LB TR EMLELAMRHER - it B E RS EL KX KT
EFIHET -

2.8 fLA&%EZ#EVWindows® 7 / 7 644w / Vista™ /

Vista™ 644t / XP / XP 6447
o R84 4 SATA / SATAIT #8#% b2 # Windows® XP, Windows® XP 64 4,
Windows® 7 / 7 644zt / Vista™ / Vista™ 64 e uitk 44, HREZE
BB ARGER T 5 REHE -

2.8.1 fEhsm b Vindows® XP / XP 6447
4o R A5 4842 SATA / SATAII ##% 42 % Windows® XP, Windows® XP 64 4zt
BEAR %, FHHBoTHHEEE-

& Windows® XP/XP 64 4tk ¥ % 4R X% AHCI #2 X -

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ and Hot Plug
functions (IDE mode) (AR NCQm#IEHHsEe SATA /
SATAII m# (IDE #X))

F$EE1: %EBIOS -

A. #ABIOS SETUP UTILITY (BIOS % % #2/)— Advanced Screen (iR
R@)— Storage Configuration (FFfEE) -

B. #%” SATA Operation Mode” (SATA 34X )% B A[IDE] -

FH2: AA%ER%EVindows® XP / XP 64 fmaikié e
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2.8.2 fA%ER#Windows® 7 / 7 644 / Vista™ /

Vista™ 64 4t
qo F AR A SATA / SATAIT ##%% k22 % Windows® 7 / 7 644t / Vista™ /
Vista™ 64 gk 4 4%, FHBoTF FoREE-

Using SATA / SATAII HDDs without NCQ and Hot Plug
functions (IDE mode) (#EAAR#®NCQm#IEH e SATA /
SATAII m# (IDE #X))

S$8%1: ®EBIOS -
A. #ABIOS SETUP UTILITY (BIOS % E#2 4 )— Advanced Screen (iM%
Ridm)—Storage Configuration (fFE4EE) -
B. #” SATA Operation Mode” (SATA #4#E#X )% & A[IDE] -
S22 fAA%EZ#%VWindows® 7 / 7 644mw / Vista™ /
Vista™ 64 ru#ftE 4 & -

Using SATA / SATAII HDDs with NCQ and Hot Plug functions
(AHCI mode) (#A#MNCQ fo#iBKshrEed SATA / SATAII =t
(AHCI #X))

F$E1: *%EBIOS -
A. # A BIOS SETUP UTILITY (BIOS 3% & #2/ )— Advanced Screen (&%
R@)— Storage Configuration (FFEEEE) -
B. 48" SATA Operation Mode” (SATA ##E# X )% B & [AHCI] -
S22 fAAx%EZ#%VWindows® 7 / 7 644mw / Vista™ /
Vista™ 64 itk 4h 4 -
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3. BIOS #.&

iRt Flash Memory &R 6 TBIOS X ERF - B A% £A%MKA
#(POST) thidAz ¥4 F<F2>42 > s TEABIOS XERA  FRBEFRTH
BABRZERBR wREZEMBAEKREZEABIOS RERAF » F#HT
<Ctl> + <Alt> + <Delete>&EMEUHEM > REXRT 2% @R LG EMEE
42 c NAERERABMEHEIRASIOPEREA PORBOLE P REN S
B BERLANLEMH 24P AAETEES > AXBlLatt - FH
BIOS B eysftmin b » HEMMEM X E et eyt A FM(PDF xf#4) -

4. XEAZHNE

AERXELEBMHEVindows®HBAEL %  Microsoft® Windows® 7/7 644
7 /Vista™/Vista™ 64 4t /XP/XP 64 7T o EARM A6 RIS LA
BRI AR ARG L BEE T A T AR R o HIFRE AL R R K A BB e
WwR A “BEHET SRR RENCEBHBEATEIEE  cwREIEE
RAEBHBT HEMEE AN BIN x# & FoyASSETUP. EXE x4 34 25
CoOBRTHEERE -
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